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This device complies with Part 15 of the FCC Rules. Operation is subject to the following
two conditions:
(1) this device may not cause harmful interference, and
(2) this device must accept any interference received, including interference that
may cause undesired operation.

CALIFORNIA, USA ONLY

The Lithium battery adopted on this motherboard contains Perchlorate, a toxic substance
controlled in Perchlorate Best Management Practices (BMP) regulations passed by the
California Legislature. When you discard the Lithium battery in California, USA, please
follow the related regulations in advance.

“Perchlorate Material-special handling may apply, see www.dtsc.ca.gov/hazardouswaste/

perchlorate”

ASRock Website: http://www.asrock.com



AUSTRALIA ONLY

Our goods come with guarantees that cannot be excluded under the Australian Consumer
Law. You are entitled to a replacement or refund for a major failure and compensation for
any other reasonably foreseeable loss or damage caused by our goods. You are also entitled
to have the goods repaired or replaced if the goods fail to be of acceptable quality and the
failure does not amount to a major failure. If you require assistance please call ASRock Tel

: +886-2-28965588 ext.123 (Standard International call charges apply)

The terms HDMI® and HDMI High-Definition Multimedia Interface, and the HDMI
logo are trademarks or registered trademarks of HDMI Licensing LLC in the United
States and other countries.
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Motherboard Layout
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No. Description

1 ATX 12V Power Connector (ATX12V1)
CPU/Water Pump Fan Connector (CPU_FAN2/WP)
CPU Fan Connector (CPU_FANT1)

(NS 8

2 x 288-pin DDR4 DIMM Slots (DDR4_A1, DDR4_B1)
2 x 288-pin DDR4 DIMM Slots (DDR4_A2, DDR4_B2)
AMD Fan LED Header (AMD_FAN_LED1)

ATX Power Connector (ATXPWRI1)

USB 3.2 Genl Header (USB3_56)

SATA3 Connector (SATA3_3) (Upper)

10 SATA3 Connector (SATA3_4) (Lower)

11 SATA3 Connector (SATA3_2) (Lower)

12 SATA3 Connector (SATA3_1) (Upper)

13 System Panel Header (PANEL1)

14 Power LED and Speaker Header (SPK_PLED1)

15 Chassis Intrusion Header (CI1)

16  Chassis/Water Pump Fan Connector (CHA_FAN2/WP)
17 Chassis/Water Pump Fan Connector (CHA_FAN3/WP)
18 Clear CMOS Jumper (CLRCMOS1)

19 USB 2.0 Header (USB_5_6)

20 USB 2.0 Header (USB_3_4)

21 COM Port Header (COM1)

22 TPM Header (TPMS1)

23  RGB LED Header (RGB_HEADER1)

24 Addressable LED Header (ADDR_LEDI)

25 Front Panel Audio Header (HD_AUDIO1)

26 Chassis/Water Pump Fan Connector (CHA_FAN1/WP)
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No. Description No. Description

1 USB2.0Ports (USB_1_2) 8  USB 3.2 Genl Ports (USB3_12)

2 D-Sub Port 9  USB 3.2 Gen2 Type-A Port (USB31_TA_1)
3 LAN RJ-45 Port* 10 USB 3.2 Gen2 Type-C Port (USB31_TC_1)
4 Line In (Light Blue)** 11  HDMI Port

5  Front Speaker (Lime)** 12 DVI-D Port

6  Microphone (Pink)** 13 PS/2 Mouse/Keyboard Port

7 USB 3.2 Genl Ports (USB3_34)

* There are two LEDs on each LAN port. Please refer to the table below for the LAN port LED indications.

ACT/LINK LED
‘ SPEED LED

ED

LAN Port

Activity / Link LED Speed LED

Status Description Status Description

Off No Link Off 10Mbps connection
Blinking Data Activity Orange 100Mbps connection
On Link Green 1Gbps connection




** Function of the Audio Ports in 7.1-channel Configuration:

Port Function

Light Blue (Rear panel) Rear Speaker Out

Lime (Rear panel) Front Speaker Out

Pink (Rear panel) Central /Subwoofer Speaker Out
Lime (Front panel) Side Speaker Out




Chapter 1 Introduction

Thank you for purchasing ASRock B450M Pro4 R2.0 motherboard, a reliable
motherboard produced under ASRock’s consistently stringent quality control.

It delivers excellent performance with robust design conforming to ASRock’s
commitment to quality and endurance.

Because the motherboard specifications and the BIOS software might be updated, the

Q content of this manual will be subject to change without notice. In case any modifica-
tions of this manual occur, the updated version will be available on ASRock’s website
without further notice. If you require technical support related to this motherboard,
please visit our website for specific information about the model you are using. You
may find the latest VGA cards and CPU support list on ASRock’s website as well.
ASRock website http://www.asrock.com.

1.1 Package Contents

ASRock B450M Pro4 R2.0 Motherboard (Micro ATX Form Factor)
ASRock B450M Pro4 R2.0 Quick Installation Guide

ASRock B450M Pro4 R2.0 Support CD

1 x I/O Panel Shield

2 x Serial ATA (SATA) Data Cables (Optional)

2 x Screws for M.2 Sockets (Optional)

B450M Pro4 R2.0



1.2 Specifications

Platform e Micro ATX Form Factor
¢ Solid Capacitor design

CPU * AMD AM4 Socket
¢ Digi Power design

¢ 10 Power Phase design
Chipset e AMD Promontory B450

Memory ¢ Dual Channel DDR4 Memory Technology

¢ 4x DDR4 DIMM Slots

e AMD Ryzen series CPUs (Matisse) support DDR4
3200/2933/2667/2400/2133 ECC & non-ECC, un-buffered
memory*

e AMD Ryzen series CPUs (Pinnacle Ridge) support DDR4
3200+(0C)/2933(0C)/2667/2400/2133 ECC & non-ECC, un-
buffered memory*

e AMD Ryzen series CPUs (Picasso) support DDR4
2933/2667/2400/2133 non-ECC, un-buffered memory*

e AMD Ryzen series CPUs (Summit Ridge) support DDR4
3200+(0C)/2933(0C)/2667/2400/2133 ECC & non-ECC, un-
buffered memory*

e AMD Ryzen series CPUs (Raven Ridge) support DDR4
3200+(0C)/2933/2667/2400/2133 non-ECC, un-buffered
memory*

* For Ryzen Series CPUs (Picasso and Raven Ridge), ECC is only
supported with PRO CPUs.

* Please refer to Memory Support List on ASRock’s website for
more information. (http://www.asrock.com/)

* Please refer to page 22 for DDR4 UDIMM maximum
frequency support.

¢ Max. capacity of system memory: 64GB

¢ Supports Extreme Memory Profile (XMP) memory modules

¢ 15u Gold Contact in DIMM Slots
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Expansion
Slot

Graphics

Audio

AMD Ryzen series CPUs (Matisse, Summit Ridge and Pinnacle
Ridge)
e 1x PCI Express 3.0 x16 Slot (PCIE2: x16 mode)*
e 1x PCI Express 2.0 x16 Slot (PCIE3: x4 mode)
AMD Ryzen series CPUs (Picasso, Raven Ridge)
e 1x PCI Express 3.0 x16 Slot (PCIE2: x8 mode)*
e 1x PCI Express 2.0 x16 Slot (PCIE3: x4 mode)
AMD Athlon series CPUs
e 1x PCI Express 3.0 x16 Slot (PCIE2: x4 mode)*
e 1x PCI Express 2.0 x16 Slot (PCIE3: x4 mode)

* Supports NVMe SSD as boot disks
¢ 1x PCI Express 2.0 x1 Slot
e Supports AMD Quad CrossFireX™ and CrossFireX™

o Integrated AMD Radeon™ Vega Series Graphics in Ryzen
Series APU*
* Actual support may vary by CPU
e DirectX 12, Pixel Shader 5.0
e Shared memory default 2GB. Max Shared memory supports
up to 16GB.
* The Max shared memory 16GB requires 32GB system memory
installed.
o Three graphics output options: D-Sub, DVI-D and HDMI
e Supports Triple Monitor
e Supports HDMI 1.4 with max. resolution up to 4K x 2K
(4096x2160) @ 24Hz / (3840x2160) @ 30Hz
e Supports DVI-D with max. resolution up to 1920x1200 @
60Hz
e Supports D-Sub with max. resolution up to 1920x1200 @
60Hz
e Supports Auto Lip Sync, Deep Color (12bpc), xvYCC and
HBR (High Bit Rate Audio) with HDMI 1.4 Port (Compliant
HDMI monitor is required)
e Supports HDCP 1.4 with DVI-D and HDMI 1.4 Ports
e Supports 4K Ultra HD (UHD) playback with HDMI 1.4 Port

e 7.1 CH HD Audio with Content Protection (Realtek
ALC892/897 Audio Codec)
* Supports Surge Protection



LAN

Rear Panel
1/0

Storage

PCIE x1 Gigabit LAN 10/100/1000 Mb/s
Realtek RTL8111H

Supports Wake-On-LAN

Supports Lightning/ESD Protection
Supports Energy Efficient Ethernet 802.3az
Supports PXE

1 x PS/2 Mouse/Keyboard Port

1 x D-Sub Port

1x DVI-D Port

1 x HDMI Port

2 x USB 2.0 Ports (Supports ESD Protection)

1 x USB 3.2 Gen2 Type-A Port (10 Gb/s) (Supports ESD Pro-
tection)

1 x USB 3.2 Gen2 Type-C Port (10 Gb/s) (Supports ESD Pro-
tection)

4 x USB 3.2 Genl Ports (Supports ESD Protection)

1 x RJ-45 LAN Port with LED (ACT/LINK LED and SPEED
LED)

HD Audio Jacks: Line in / Front Speaker / Microphone

4 x SATA3 6.0 Gb/s Connectors, support RAID (RAID 0,
RAID 1 and RAID 10), NCQ, AHCI and Hot Plug*

*M2_2 and SATA3_3 share lanes. If either one of them is in use,
the other one will be disabled.
e 1x Ultra M.2 Socket (M2_1), supports M Key type

2242/2260/2280 M.2 PCI Express module up to Gen3 x4 (32
Gb/s) (with Matisse, Picasso, Summit Ridge, Raven Ridge
and Pinnacle Ridge) or Gen3 x2 (16 Gb/s) (with Athlon series
APU)**

** Supports NVMe SSD as boot disks
** Supports ASRock U.2 Kit
* 1x M.2 Socket (M2_2), supports M Key type

2230/2242/2260/2280 M.2 SATA3 6.0 Gb/s module
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Connector

BIOS
Feature

e 1 x COM Port Header
e 1xTPM Header
e 1 x Chassis Intrusion Header
e 1 xPower LED and Speaker Header
e 1xRGB LED Header
* Supports in total up to 12V/3A, 36 W LED Strip
e 1x Addressable LED Header
* Supports in total up to 5V/3A, 15W LED Strip
e 1x AMD Fan LED Header
*The AMD Fan LED Header supports LED strips of maximum
load of 3A (36W) and length up to 2.5M.
e 1x CPU Fan Connector (4-pin)
* The CPU Fan Connector supports the CPU fan of maximum
1A (12W) fan power.
e 1 x CPU/Water Pump Fan Connector (4-pin) (Smart Fan
Speed Control)
* The CPU/Water Pump Fan supports the water cooler fan of
maximum 2A (24W) fan power.
e 3 x Chassis/Water Pump Fan Connectors (4-pin) (Smart Fan
Speed Control)
* The Chassis/ Water Pump Fan supports the water cooler fan of
maximum 2A (24W) fan power.
* CPU_FAN2/WP, CHA_FAN1/WP, CHA_FAN2/WP and
CHA_FAN3/WP can auto detect if 3-pin or 4-pin fan is in use.
e 1x24pin ATX Power Connector
e 1x8pin 12V Power Connector
¢ 1 x Front Panel Audio Connector
e 2x USB 2.0 Headers (Support 4 USB 2.0 ports) (Supports ESD
Protection)
e 1xUSB 3.2 Genl Header (Supports 2 USB 3.2 Genl ports)
(Supports ESD Protection)

e AMI UEFI Legal BIOS with multilingual GUI support
e Supports “Plug and Play”

e ACPI 5.1 compliance wake up events

e Supports jumperfree

e SMBIOS 2.3 support

e DRAM Voltage multi-adjustment
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Hardware
Monitor

0s

Certifica-
tions

Temperature Sensing: CPU, CPU/Water Pump, Chassis/ Wa-
ter Pump Fans

Fan Tachometer: CPU, CPU/Water Pump, Chassis/ Water
Pump Fans

Quiet Fan (Auto adjust chassis fan speed by CPU tempera-
ture): CPU, CPU/Water Pump, Chassis/ Water Pump Fans
Fan Multi-Speed Control: CPU, CPU/Water Pump, Chassis/
Water Pump Fans

CASE OPEN detection

Voltage monitoring: +12V, +5V, +3.3V, Vcore

Microsoft® Windows® 10 64-bit

FCC, CE
ErP/EuP ready (ErP/EuP ready power supply is required)

* For detailed product information, please visit our website: http://www.asrock.com

ing the setting in the BIOS, applying Untied Overclocking Technology, or using third-

f Please realize that there is a certain risk involved with overclocking, including adjust-

party overclocking tools. Overclocking may affect your system’s stability, or even cause
damage to the components and devices of your system. It should be done at your own
risk and expense. We are not responsible for possible damage caused by overclocking.
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Chapter 2 Installation

This is a Micro ATX form factor motherboard. Before you install the motherboard,

study the configuration of your chassis to ensure that the motherboard fits into it.

Pre-installation Precautions

Take note of the following precautions before you install motherboard components

or change any motherboard settings.

Make sure to unplug the power cord before installing or removing the motherboard.
Failure to do so may cause physical injuries to you and damages to motherboard
components.

In order to avoid damage from static electricity to the motherboard’s components,
NEVER place your motherboard directly on a carpet. Also remember to use a grounded
wrist strap or touch a safety grounded object before you handle the components.

Hold components by the edges and do not touch the ICs.

Whenever you uninstall any components, place them on a grounded anti-static pad or
in the bag that comes with the components.

When placing screws to secure the motherboard to the chassis, please do not over-

tighten the screws! Doing so may damage the motherboard.

11



2.1 Installing the CPU

ﬁ Unplug all power cables before installing the CPU.

12
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2.2 Installing the CPU Fan and Heatsink

After you install the CPU into this motherboard, it is necessary to install a larger
heatsink and cooling fan to dissipate heat. You also need to spray thermal grease
between the CPU and the heatsink to improve heat dissipation. Make sure that the

CPU and the heatsink are securely fastened and in good contact with each other.

ﬁ Please turn off the power or remove the power cord before changing a CPU or heatsink.

Installing the CPU Box Cooler SR1
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Installing the AM4 Box Cooler SR2

16
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4-pin FAN cable

RGB LED Cable

*The diagram shown here are for reference only. Please refer to page 32 for the orientation of

AMD Fan LED Header (AMD_FAN_LEDI).

18



Installing the AM4 Box Cooler SR3
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USB 2.0 Header

Please note that this connector is the interface to the LED control board on the SR3, it requires the AMD

utility "SR3 Settings Software" to control the LED.

*The diagram shown here are for reference only. Please refer to page 29 for the orientation of USB Header.

21



2.3 Installing Memory Modules (DIMM)

This motherboard provides four 288-pin DDR4 (Double Data Rate 4) DIMM slots,
and supports Dual Channel Memory Technology.

1. For dual channel configuration, you always need to install identical (the same
ﬁ brand, speed, size and chip-type) DDR4 DIMM pairs.
2. It is unable to activate Dual Channel Memory Technology with only one or three
memory module installed.
3. Itis not allowed to install a DDR, DDR2 or DDR3 memory module into a DDR4
slot; otherwise, this motherboard and DIMM may be damaged.

AMD non-XMP Memory Frequency Support

Ryzen Series CPUs (Matisse):

UDIMM Memory Slot Frequency

A2 (Mhz)

- SR - - 3200

- DR - - 3200

- SR - SR 3200

- DR - DR 3200
SR SR SR SR 2933
SR/DR DR  SR/DR DR 2667

SR/DR  SR/DR  SR/DR  SR/DR 2667

22
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Ryzen Series CPUs (Pinnacle Ridge):

UDIMM Memory Slot Frequency
A2 (Mhz)

- SR - - 2933

- DR - - 2933

- SR - SR 2933

- DR - DR 2933
SR SR SR SR 2933
SR/DR DR  SR/DR DR 2667

SR/DR  SR/DR  SR/DR  SR/DR  2133-2400

Ryzen Series CPUs (Picasso):

UDIMM Memory Slot Frequency

A2 (Mhz)

- SR - - 2933

- DR - - 2667

- SR - SR 2667

- DR - DR 2400
SR SR SR SR 2133
SR/DR DR SR/DR DR 1866

SR/DR  SR/DR  SR/DR  SR/DR 1866

23
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Ryzen Series CPUs (Summit Ridge):

UDIMM Memory Slot Frequency
A2 (Mhz)

- SR - - 2667

- DR - - 2667

- SR - SR 2667

- DR - DR 2667
SR SR SR SR 2667
SR/DR DR  SR/DR DR 2667

SR/DR  SR/DR  SR/DR  SR/DR  2133-2400

Ryzen Series CPUs (Raven Ridge):

UDIMM Memory Slot Frequency
A2 (Mhz)

. SR - - 2933

- DR - - 2667

- SR - SR 2667

. DR — DR 2667
SR SR SR SR 2667
SR/DR DR SR/DR DR 2667

SR/DR  SR/DR  SR/DR  SR/DR  2133-2400

SR: Single rank DIMM, 1Rx4 or 1Rx8 on DIMM module label
DR: Dual rank DIMM, 2Rx4 or 2Rx8 on DIMM module label
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The DIMM only fits in one correct orientation. It will cause permanent damage to
A the motherboard and the DIMM if you force the DIMM into the slot at incorrect
orientation.




2.4 Expansion Slots (PCl Express Slots)

There are 3 PCI Express slots on the motherboard.

Before installing an expansion card, please make sure that the power supply is
switched off or the power cord is unplugged. Please read the documentation of the

expansion card and make necessary hardware settings for the card before you start
the installation.

PCle slots:

PCIE1 (PCle 2.0 x1 slot) is used for PCI Express x1 lane width cards.
PCIE2 (PCle 3.0 x16 slot) is used for PCI Express x16 lane width graphics cards.
PCIE3 (PCle 2.0 x16 slot) is used for PCI Express x4 lane width graphics cards.

PCle Slot Configurations
PCIE1 PCIE2 PCIE3
Ryzen Series CPUs (Matisse) x1 x16 x4
Ryzen Series CPUs (Summit Ridge) x1 x16 x4
Ryzen Series CPUs (Pinnacle Ridge) x1 x16 x4
Ryzen Series CPUs (Picasso) x1 x8 x4
Ryzen Series CPUs (Raven Ridge) x1 x8 x4

Athlon Series CPUs x1 x4 x4
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2.5 Jumpers Setup

The illustration shows how jumpers are setup. When the jumper cap is placed on
the pins, the jumper is “Short”. If no jumper cap is placed on the pins, the jumper is

“Open”.

Short Open

Clear CMOS Jumper Short: Clear CMOS

(CLRCMOSI1) N Open: Default
2-pin Jumper
(see p.1, No. 18)

CLRCMOSI allows you to clear the data in CMOS. To clear and reset the system
parameters to default setup, please turn off the computer and unplug the power
cord from the power supply. After waiting for 15 seconds, use a jumper cap to
short the pins on CLRCMOS]I for 5 seconds. However, please do not clear the
CMOS right after you update the BIOS. If you need to clear the CMOS when you
just finish updating the BIOS, you must boot up the system first, and then shut it
down before you do the clear-CMOS action. Please be noted that the password,
date, time, and user default profile will be cleared only if the CMOS battery is
removed. Please remember toremove the jumper cap after clearing the CMOS.

If you clear the CMOS, the case open may be detected. Please adjust the BIOS option
“Clear Status” to clear the record of previous chassis intrusion status.

27



2.6 Onboard Headers and Connectors

these headers and connectors. Placing jumper caps over the headers and connectors

f Onboard headers and connectors are NOT jumpers. Do NOT place jumper caps over
will cause permanent damage to the motherboard.

System Panel Header PLED+ Connect the power
(9-pin PANELL)
(see p.1, No. 13)

switch, reset switch and
system status indicator on
the chassis to this header

according to the pin

HDLED- .
HDLED+ assignments below. Note

the positive and negative
pins before connecting
the cables.

PWRBTN (Power Switch):
Connect to the power switch on the chassis front panel. You may configure the way to
turn off your system using the power switch.

RESET (Reset Switch):
Connect to the reset switch on the chassis front panel. Press the reset switch to restart
the computer if the computer freezes and fails to perform a normal restart.

PLED (System Power LED):

Connect to the power status indicator on the chassis front panel. The LED is on when
the system is operating. The LED keeps blinking when the system is in S3 sleep state.
The LED is off when the system is in S4 sleep state or powered off (S5).

HDLED (Hard Drive Activity LED):
Connect to the hard drive activity LED on the chassis front panel. The LED is on when
the hard drive is reading or writing data.

The front panel design may differ by chassis. A front panel module mainly consists
of power switch, reset switch, power LED, hard drive activity LED, speaker and etc.
When connecting your chassis front panel module to this header, make sure the wire
assignments and the pin assignments are matched correctly.
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Power LED and Speaker SPEAKER Please connect the
Header DU“?WMY chassis power LED and
(7-pin SPK_PLED1) v | the chassis speaker to this
(see p.1, No. 14) ; O 8 8 8 header.
|
PLED+|
PLED+
PLED-
Serial ATA3 Connectors | These four SATA3
(SATA3_1: connectors support SATA

see p.1, No. 12) (Upper)
(SATA3_2:

see p.1, No. 11) (Lower)
(SATA3_3:

see p.1, No. 9) (Upper)
(SATA3_4:

see p.1, No. 10) (Lower)

SATA3_1 SATA3_3
—1r—13
[—1 /1

SATA3_2 SATA3_4

data cables for internal
storage devices with up to
6.0 Gb/s data transfer rate.
*M2_2and SATA3_3
share lanes. If either one
of them is in use, the other
one will be disabled.

USB 2.0 Headers
(9-pin USB_3_4)
(see p.1, No. 20)
(9-pin USB_5_6)
(see p.1, No. 19)

USB_PWR
P-

There are two headers
on this motherboard.
Each USB 2.0 header can

support two ports.

USB 3.2 Genl Header

Vbus

There is one header on

. Vbus IntA_PB_SSRX- .
(19-pin USB3_56) IniA_PA_SSRX- mapsssre this motherboard. Each
IntA_PA_SSRX+ GND
(see p.l or 8, No. 8) GND IntA_PB_SSTX- USB 3.2 Genl header can
IntA_PA_SSTX- IntA_PB_SSTX+
Inth_PA_SSTX+ onp support two ports.
GND IntA_PB_D-
IntA_PA_D- IntA_PB_D+
IntA_PA_D+ Dummy
1
Front Panel Audio Header GND This header is for
(9-pin HD_AUDIOL1) ‘ ~ U ReT connecting audio devices
(see p.1, No. 25) o) C‘) to the front audio panel.
1‘ | |Q|Q Q
| Tourz_t
J_SENSE
ouT2 R
MIC2_R
MIC2_L

29



1. High Definition Audio supports Jack Sensing, but the panel wire on the chassis must
Q support HDA to function correctly. Please follow the instructions in our manual and

chassis manual to install your system.

2. Ifyou use an AC’97 audio panel, please install it to the front panel audio header by
the steps below:
A. Connect Mic_IN (MIC) to MIC2_L.
B. Connect Audio_R (RIN) to OUT2_R and Audio_L (LIN) to OUT2_L.
C. Connect Ground (GND) to Ground (GND).
D. MIC_RET and OUT_RET are for the HD audio panel only. You don’t need to
connect them for the AC’97 audio panel.
E. To activate the front mic, go to the “FrontMic” Tab in the Realtek Control panel
and adjust “Recording Volume”.

Chassis/Water Pump Fan FAN SPEED. CONTROL . This motherboard

Connectors FAI\TA\/N(Sf:Eé[é g provides three 4-Pin water

(4-pin CHA_FAN1/WP) ~ 6ND 1 cooling chassis fan

(see p.1, No. 26) connectors. If you plan to

(4-pin CHA_FAN2/WP) I connect a 3-Pin chassis

(see p.1, No. 16) FAN—VOLTAGE—CEG";BR& Fan_speen_controL Water cooler fan, please

(4-pin CHA_FAN3/WP) connect it to Pin 1-3.

(see p.1, No. 17) T2 3 4

CPU Fan Connector FAN_SPEED This motherboard pro-

FAN_VOLTAGE_CONTROL
(4-pin CPU_FANT1) oND | | FAN-SPEEDCONTROL i e g 4-Pin CPU fan
(see p.1, No. 3) (Quiet Fan) connector.
e If you plan to connect a

3-Pin CPU fan, please
connect it to Pin 1-3.

CPU/Water Pump Fan FAN_SPEED This motherboard

FAN_VOLTAGE_CONTROL

Connector oD | |FAN-SPEED-CONTROL provides a 4-Pin water
(4-pin CPU_FAN2/WP) cooling CPU fan
(see p.1, No. 2) ree connector. If you plan

to connect a 3-Pin CPU
water cooler fan, please

connect it to Pin 1-3.
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ATX Power Connector
(24-pin ATXPWRI)
(see p.1, No. 7)

This motherboard pro-
vides a 24-pin ATX power
connector. To use a 20-pin
ATX power supply, please
plug it along Pin 1 and Pin
13.

ATX 12V Power
Connector
(8-pin ATX12V1)
(see p.1,No. 1)

This motherboard
provides a 8-pin ATX 12V
power connector. To use a
4-pin ATX power supply,
please plug it along Pin 1
and Pin 5.

Serial Port Header
(9-pin COM1)

RRXD1

DDTR#1

DDSR#1

CCTs#1

This COM1 header
supports a serial port

(see p.1, No. 21) module.
! RRI#1
RRTS#1
DDCD#1
Chassis Intrusion Header , This motherboard
(2-pin CI1) GND supports CASE OPEN
Signal

(see p.1, No. 15)

detection feature that
detects if the chassis cove
has been removed. This
feature requires a chassis
with chassis intrusion

detection design.

TPM Header
(17-pin TPMSI)
(see p.1, No. 22)

GND —}

[OTC]— enD
SERIRQ # —O |O4—+3VSB
O
GND —O |O}— LADO
LADT 4O |Of4— +3V
LAD2 —(O|O+— LAD3
HO | O— PCIRST #
+HO|Of— FRAME
AND —O|Of— PCICLK

SMB_DATA_MAIN —

S_PWRDWN # —

SMB_CLK_MAIN —}

This connector supports
Trusted Platform Module
(TPM) system, which can
securely store keys, digital
certificates, passwords,
and data. A TPM system
also helps enhance
network security, protects
digital identities, and

ensures platform integrity.
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AMD FAN LED Header
(4-pin AMD_FAN_
LED1)

(see p.1, No. 6)

12VG R B

AMD FAN LED Header is used
to connect RGB LED

extension cable that comes with
AMD heatsink. The cable
connection allows users to choose
from various LED lighting
effects.

Caution: Never install the FAN
LED cable in the wrong orienta-
tion; otherwise, the cable may
be damaged.

RGB LED Header
(4-pin RGB_LED1)
(see p.1, No. 23)

12vG R B

This header is used to connect
RGB LED extension cable which
allows users to choose from vari-
ous LED lighting effects.
Caution: Never install the RGB
LED cable in the wrong orienta-
tion; otherwise, the cable may
be damaged.

*Please refer to page 39 for fur-
ther instructions on this header.

Addressable LED Header
(3-pin ADDR_LED1)
(see p.1, No. 24)

1
GND
DO_ADDR

vouT

This header is used to connect
Addressable LED extension cable
which allows users to choose
from various LED lighting
effects.

Caution: Never install the
Addressable LED cable in the
wrong orientation; otherwise,
the cable may be damaged.
*Please refer to page 40 for fur-
ther instructions on this header.
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2.7 M.2_SSD (NGFF) Module Installation Guide (M2_1)

The M.2, also known as the Next Generation Form Factor (NGFF), is a small size and
versatile card edge connector that aims to replace mPCle and mSATA. The Ultra M.2
Socket (M2_1) supports M Key type 2242/2260/2280 M.2 PCI Express module up to Gen3
x4 (32 Gb/s) (with Matisse, Picasso, Summit Ridge, Raven Ridge and Pinnacle Ridge) or
Gen3 x2 (16 Gb/s) (with Athlon series APU).

Installing the M.2_SSD (NGFF) Module

Step 1
ﬂ E]ﬁ Prepare a M.2_SSD (NGFF) module
and the screw.
/ '3 ) | Step2

Depending on the PCB type and

o
length of your M.2_SSD (NGFF)
module, find the corresponding nut
L

location to be used.

|
! 1

~O
-©

Nut Location A B C
PCB Length 4.2cm 6cm 8cm
Module Type Type 2242  Type2260  Type 2280
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Step 3

Move the standoff based on the
module type and length.

The standoft is placed at the nut
location C by default. Skip Step 3
and 4 and go straight to Step 5 if you
are going to use the default nut.
Otherwise, release the standoff by
hand.

Step 4

Peel off the yellow protective film on
the nut to be used. Hand tighten the
standoff into the desired nut location

on the motherboard.

Step 5

Gently insert the M.2 (NGFF) SSD
module into the M.2 slot. Please
be aware that the M.2 (NGFF) SSD

module only fits in one orientation.
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L ap<—m

Step 6

Tighten the screw with a screwdriver

to secure the module into place.
Please do not overtighten the screw

as this might damage the module.

M.2_SSD (NGFF) Module Support List

SanDisk
Intel

Intel
Kingston
Samsung
ADATA
Crucial
ezlink
Intel
Kingston
Kingston
LITEON
PLEXTOR
PLEXTOR
SanDisk
SanDisk
SanDisk
Transcend
V-Color
V-Color
WD

PCle

PCle

PCle

PCle

PCle

SATA
SATA
SATA
SATA
SATA
SATA
SATA
SATA
SATA
SATA
SATA
SATA
SATA
SATA
SATA
SATA

SanDisk-SD6PP4M-128G( Gen2 x2)
INTEL 6000P-SSDPEKKF256G7 (nvme)
INTEL 6000P-SSDPEKKF512G7 (nvme)
Kingston SHPM2280P2 / 240G (Gen2 x4)
Samsung XP941-MZHPU512HCGL(Gen2x4)
ADATA - AXNS381E-128GM-B
Crucial-CT240M500SSD4-240GB
ezlink P51B-80-120GB

INTEL 540S-SSDSCKKW240H6-240GB
Kingston SM2280S3G2/120G - Win8.1
Kingston-RBU-SNS8400S3 / 180GD
LITEON LJH-256V2G-256GB (2260)
PLEXTOR PX-128M6G-2260-128GB
PLEXTOR PX-128M7VG-128GB
SanDisk X400-SD8SN8U-128G

Sandisk Z400s-SD8SNAT-128G-1122
SanDisk-SD6SN1M-128G

Transcend TS256GMTS800-256GB
V-Color 120G

V-Color 240G

WD GREEN WDS240G1G0B-00RC30

For the latest updates of M.2_SSD (NFGG) module support list, please visit our website

for details: http://www.asrock.com
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2.8 M.2_SSD (NGFF) Module Installation Guide (M2_2)

The M.2, also known as the Next Generation Form Factor (NGFF), is a small size and
versatile card edge connector that aims to replace mPCle and mSATA. The M.2 Socket
(M2_2) supports M Key type 2230/2242/2260/2280 M.2 SATA3 6.0 Gb/s module.

* M2_2 and SATA3_3 share lanes. If either one of them is in use, the other one will be
disabled.

Installing the M.2_SSD (NGFF) Module

Step 1

ﬂ g Prepare a M.2_SSD (NGFF) module

and the screw.

; o | Step 2

J
1

- o Depending on the PCB type and
: f ﬂ § length of your M.2_SSD (NGFF)
] module, find the corresponding nut

—— location to be used.

—Q—
Nut Location A B C D
PCB Length 3cm 4.2cm 6cm 8cm

Module Type Type2230  Type 2242  Type2260  Type 2280
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Step 3
}
Move the standoff based on the
@ module type and length.
0 ¢ 8 The standoff is placed at the nut
location D by default. Skip Step 3 and
4 and go straight to Step 5 if you are
going to use the default nut.
Otherwise, release the standoff by
hand.
Step 4
@ Peel off the yellow protective film on
< the nut to be used. Hand tighten the

standoff into the desired nut location
on the motherboard.

Step 5

Gently insert the M.2 (NGFF) SSD
module into the M.2 slot. Please
be aware that the M.2 (NGFF) SSD

© module only fits in one orientation.
P
©
P
i Step 6
§ . . .
‘ Tighten the screw with a screwdriver
to secure the module into place.
! E Please do not overtighten the screw as

this might damage the module.

37



M.2_SSD (NGFF) Module Support List

Vendor Interface P/N

ADATA SATA ADATA - AXNS381E-128GM-B
Crucial SATA Crucial-CT240M500SSD4-240GB
EZLINK SATA EZLINK P51B-80-120GB

Intel SATA INTEL 540S-SSDSCKKW240H6-240GB
Kingston SATA Kingston-RBU-SNS8400S3 / 180GD
Kingston SATA Kingston SM2280S3G2/120G - Win8.1
LITEON SATA LITEON LJH-256V2G-256GB (2260)
PLEXTOR SATA PLEXTOR PX-128M7VG-128GB
PLEXTOR SATA PLEXTOR PX-128M6G-2260-128GB
SanDisk SATA SanDisk-SD6SN1M-128G

SanDisk SATA SanDisk X400-SD8SN8U-128G
SanDisk SATA Sandisk Z400s-SD8SNAT-128G-1122
Transcend  SATA Transcend TS256GMTS800-256GB
Transcend  SATA Transcend TS64GMTS400-64GB
V-Color SATA V-Color 120G

V-Color SATA V-Color 240G

WD SATA WD BLUE WDS100T1B0B-00AS40
WD SATA WD GREEN WDS240G1G0B-00RC30

For the latest updates of M.2_SSD (NFGG) module support list, please visit our website
for details: http://www.asrock.com
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2.9 ASRock Polychrome RGB

ASRock Polychrome RGB is a lighting control utility specifically designed for unique individuals
with sophisticated tastes to build their own stylish colorful lighting system. Simply by connect-
ing the LED strip, you can customize various lighting schemes and patterns, including Static,

Breathing, Strobe, Cycling, Music, Wave and more.

Connecting the LED Strip
Connect your RGB LED strips to the RGB LED Header (RGB_HEADERI) on the

motherboard.

i} (1] = ‘
il
= |
]
|
m
[]]:I El=] g
— o U
. ﬂ RGB_HEADERI
D s (= = = 2 > 1

=
12V G R B

1. Never install the RGB LED cable in the wrong orientation; otherwise, the cable
A may be damaged.
2. Before installing or removing your RGB LED cable, please power off your system
and unplug the power cord from the power supply. Failure to do so may cause dam-
ages to motherboard components.

1. Please note that the RGB LED strips do not come with the package.
2. The RGB LED header supports standard 5050 RGB LED strip (12V/G/R/B), with a
maximum power rating of 3A (12V) and length within 2 meters.
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Connecting the Addressable RGB LED Strip

Connect your Addressable RGB LED strip to the Addressable LED Header (ADDR_LEDI) on
the motherboard.

g

0N
B
E]

/ISReck
B450M Pro4.

o

—.
——— ADDR_LED1
)
GND
DO_ADDR
LD (=} —> vour

1. Never install the RGB LED cable in the wrong orientation; otherwise, the cable
A may be damaged.
2. Before installing or removing your RGB LED cable, please power off your system
and unplug the power cord from the power supply. Failure to do so may cause dam-
ages to motherboard components.

1. Please note that the RGB LED strips do not come with the package.
2. The RGB LED header supports WS2812B addressable RGB LED strip (5V/Data/
GND), with a maximum power rating of 3A (5V) and length within 2 meters.



ASRock Polychrome RGB Utility

Now you can adjust the RGB LED color through the ASRock Polychrome RGB utility.
Download this utility from the ASRock Live Update & APP Shop and start coloring your
PC style your way!

Drag the tab to customize your

preference.

Toggle on/oft the

RGB LED switch Select a RGB LED light effect

from the drop-down menu.

Sync RGB LED effects
for all LED regions of # Apply All
the motherboard
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1 Einleitung

Vielen Dank, dass Sie sich fiir das B450M Pro4 R2.0 von ASRock entschieden haben —
ein zuverldssiges Motherboard, das konsequent unter der strengen Qualititskontrolle von
ASRock hergestellt wurde. Es liefert ausgezeichnete Leistung mit robustem Design, das
ASRock Streben nach Qualitdt und Bestandigkeit erfillt.

Da die technischen Daten des Motherboards sowie die BIOS-Software aktualisiert werden
konnen, kann der Inhalt dieser Anleitung ohne Ankiindigung geindert werden. Falls diese
Anleitung irgendwelchen Anderungen unterliegt, wird die aktualisierte Version ohne weitere
Hinweise auf der ASRock-Webseite zur Verfiigung gestellt. Sollten Sie technische Hilfe in
Bezug auf dieses Motherboard benitigen, erhalten Sie auf unserer Webseite spezifischen
Informationen iiber das von Ihnen verwendete Modell. Auch finden Sie eine aktuelle Liste
unterstiitzter VGA-Karten und Prozessoren auf der ASRock-Webseite:

ASRock-Website http://www.asrock.com.

1.1 Lieferumfang

¢ ASRock B450M Pro4 R2.0-Motherboard (Micro-ATX-Formfaktor)
¢ ASRock B450M Pro4 R2.0-Schnellinstallationsanleitung

e ASRock B450M Pro4 R2.0-Support-CD

¢ 1x E/A-Blendenabschirmung

o 2x Serial-ATA- (SATA) Datenkabel (optional)

o 2 x Schrauben fiir M.2-Sockel (optional)



B450M Pro4 R2.0

1.2 Technische Daten

Plattform ® Micro-ATX-Formfaktor

e Feststoffkondensator-Design

Prozessor e AMD-AM4-Sockel
¢ Digi Power design
¢ 10-Leistungsphasendesign

Chipsatz e AMD Promontory B450

Speicher ¢ Dualkanal-DDR4-Speichertechnologie

¢ 4 x DDR4-DIMM-Steckplitze

¢ Prozessoren der AMD-Ryzen-Serie (Matisse) unterstiitzen
DDR4 3200/2933/2667/2400/2133 ECC und non-ECC, un-
gepufferter Speicher*

¢ Prozessoren der AMD-Ryzen-Serie (Pinnacle Ridge) unter-
stiitzen DDR4 3200+(0C)/2933(0C)/2667/2400/2133 ECC
und non-ECC, ungepufferter Speicher*

e Prozessoren der AMD-Ryzen-Serie (Picasso) unterstiitzen
DDR4 2933/2667/2400/2133 ECC und non-ECC, ungepuffer-
ter Speicher*

e Prozessoren der AMD-Ryzen-Serie (Summit Ridge) unter-
stiitzen DDR4 3200+(0C)/2933(0C)/2667/2400/2133 ECC
und non-ECC, ungepufferter Speicher*

¢ Prozessoren der AMD-Ryzen-Serie (Raven Ridge) unterstiitzen
DDR4 3200+(0C)/2933/2667/2400/2133 non-ECC, ungepuft-
erter Speicher*

* Fiir Prozessoren der Ryzen-Serie (Picasso und Raven Ridge),
ECC wird nur mit PRO-Prozessoren unterstiitzt.

* Weitere Informationen finden Sie in der Speicherkompatibilitat-
sliste auf der ASRock-Webseite. (http://www.asrock.com/)

* Bitte beachten Sie Seite 22 fiir die maximal unterstiitzte Frequenz
von DDR4-UDIMM.

o Systemspeicher, max. Kapazitit: 64GB

¢ Unterstiitzt Extreme-Memory-Profile- (XMP) Speichermodule

¢ 15-p-Goldkontakt in DIMM-Steckplitze

Erweiter- CPUs der AMD-Ryzen-Serie (Matisse, Summit Ridge und
ungssteck- Pinnacle Ridge)
platz ¢ 1 x PCI-Express 3.0-x16-Steckplatz (PCIE2:x16-Modus)*

e 1 x PCI-Express 2.0-x16-Steckplatz (PCIE3:x4-Modus)
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Grafikkarte

Audio

CPUs der AMD-Ryzen-Serie (Picasso, Raven Ridge)

e 1 x PCI-Express 3.0-x16-Steckplatz (PCIE2:x8-Modus)*
¢ 1 x PCI-Express 2.0-x16-Steckplatz (PCIE3:x4-Modus)
CPUs der AMD-Athlon-Serie

¢ 1 x PCI-Express 3.0-x16-Steckplatz (PCIE2:x4-Modus)*
¢ 1 x PCI-Express 2.0-x16-Steckplatz (PCIE3:x4-Modus)

* Unterstiitzt NVMe-SSD als Bootplatte
* 1 x PCI-Express 2.0-x1-Steckplatz
o Unterstiitzt AMD Quad CrossFireX"™ und CrossFireX™

o Integrierte Grafikkarte der AMD-Radeon"'-Vega-Serie in APU
der Ryzen-Serie*
* Tatsachliche Unterstiitzung kann je nach Prozessor variieren
¢ DirectX 12, Pixel Shader 5.0
* Max. geteilter Speicher 2GB. Max. Freigabespeicher unterstiitzt
bis zu 16GB.
* Der max. Freigabespeicher von 16GB erfordert die Installation
von 32GB Systemspeicher.
* Drei Grafikkarten- Ausgangsoptionen: D-Sub, DVI-D und
HDMI
¢ Unterstiitzt drei Monitore
e Unterstiitzt HDMI 1.4 mit maximaler Auflésung von 4K x 2K
(4096 x 2160) bei 24 Hz / (3840 x 2160) bei 30 Hz
e Unterstiitzt DVI-D mit maximaler Aufldsung von 1920 x 1200
bei 60 Hz
e Unterstiitzt D-Sub mit maximaler Auflésung von 1920 x 1200
bei 60 Hz
o Unterstiitzt Auto-Lippensynchronizitit, hohe Farbtiefe (12
bpc), xvYCC und HBR (Audio mit hoher Bitrate) mit HDMI
1.4-Port (konformer HDMI-Monitor erforderlich)
¢ Unterstiitzt HDCP 1.4 mit DVI-D- und HDMI 1.4-Ports
¢ Unterstiitzt 4K-Ultra-HD- (UHD) Wiedergabe mit HDMI 1.4-
Port

e 7.1-Kanal-HD-Audio mit Inhaltsschutz (Realtek ALC892/897-
Audiocodec)

e Unterstiitzt Uberspannungsschutz
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LAN

Riickblende,
E/A

Speicher

PCIE-x1-Gigabit-LAN 10/100/1000 Mb/s

Realtek RTL8111H

Unterstiitzt Wake-On-LAN

Unterstiitzt Schutz gegen Blitzschlag/elektrostatische Entladung
Unterstiitzt energieeffizientes Ethernet 802.3az

Unterstiitzt PXE

1 x PS/2-Maus-/Tastaturanschluss

1 x D-Sub-Port

1 x DVI-D-Port

1 x HDMI-Port

2 x USB-2.0-Ports (unterstiitzt Schutz gegen elektrostatische
Entladung)

1 x USB 3.2-Gen2-Typ-A-Port (10 Gb/s) (unterstiitzt Schutz
gegen elektrostatische Entladung)

1 x USB 3.2-Gen2-Typ-C-Port (10 Gb/s) (unterstiitzt Schutz
gegen elektrostatische Entladung)

4 x USB-3.1-Gen1-Ports (unterstiitzt Schutz gegen elektrosta-
tische Entladung)

1 x RJ-45-LAN-Port mit LED (Aktivitat/Verbindung-LED und
Geschwindigkeit-LED)

HD-Audioanschliisse: Line-in / Vorderer Lautsprecher /
Mikrofon

4 x SATA-III-6,0-Gb/s- Anschliisse, unterstiitzt RAID (RAID 0,
RAID 1 und RAID 10), NCQ, AHCI und Hot-Plugging*

*M2_2, und SATA3_3 nutzen Lanes gemeinsam. Wenn einer von
ihnen benutzt wird, wird der andere deaktiviert.
e 1x Ultra-M.2-Sockel (M2_1), unterstiitzt M-Key-Typ-

2242/2260/2280-M.2-PCI-Express-Modul bis Gen3 x 4 (32 Gb/s)
(mit Matisse, Picasso, Summit Ridge, Raven Ridge und Pinnacle
Ridge) oder Gen3 x 2 (16 Gb/s)(mit CPUs der Athlon-Serie)**

** Unterstiitzt NVMe-SSD als Bootplatte
** Unterstiitzt ASRock U.2-Kit
e 1x M.2-Sockel (M2_2), unterstiitzt M-Key-

2230/2242/2260/2280-M.2-SATA-III-6,0-Gb/s-Modul
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Anschluss

BIOS-
Funktion

¢ 1x COM-Anschluss-Stiftleiste
¢ 1x TPM-Stiftleiste
¢ 1 x Gehduseeingriff-Stiftleiste
¢ 1 x Betrieb-LED- und Lautsprecher-Stiftleiste
¢ 1 x RGB-LED-Stiftleiste
* Unterstiitzt insgesamt bis zu 12 V/3 A, 36-W-LED-Streifen
* 1x Adressierbare-LED-Stiftleiste
* Unterstiitzt insgesamt bis zu 5 V/3 A, 15-W-LED-Streifen
¢ 1 x AMD-Lifter-LED-Stiftleiste
* Die LED-Stiftleiste des AMD-Liifters unterstiitzt LED-Streifen
mit einer maximalen Last von 3 A (36 W) und einer Lange von bis
zu 2,5 m.
¢ 1 x CPU-Liifteranschluss (4-polig)
* Der CPU-Liifteranschluss unterstiitzt einen CPU-Liifter mit einer
maximalen Liifterleistung von 1 A (12 W).
¢ 1x Anschluss fiir CPU-/Wasserpumpenliifter (4-polig)
(intelligente Liiftergeschwindigkeitssteuerung)
* Der CPU-/Wasserpumpenliifter unterstiitzt einen
Wasserkiihlerliifter mit einer maximalen Liifterleistung von 2A (24
W).
¢ 3 x Anschlusse fiir Gehduse-/Wasserpumpenliifter (4-polig)
(intelligente Liiftergeschwindigkeitssteuerung)
* Der Gehéduse-/Wasserpumpenliifter unterstiitzt einen
Wasserkiihlerliifter mit einer maximalen Liifterleistung von 2A (24
w).
* CPU_FAN2/WP, CHA_FAN1/WP, CHA_FAN2/WP und CHA_
FAN3/WP kénnen automatisch erkennen, ob ein 3- oder 4-poliger
Liifter verwendet wird.
e 1 x 24-poliger ATX-Netzanschluss
¢ 1 x 8-poliger 12-V-Netzanschluss
¢ 1x Audioanschluss an Frontblende
e 2 x USB 2.0-Stiftleisten (unterstiitzt 4 USB 2.0-Ports)
(unterstiitzt Schutz gegen elektrostatische Entladung)
e 1 x USB 3.2 Genl-Stiftleiste (unterstiitzt zwei USB 3.2 Genl-
Ports) (unterstiitzt Schutz gegen elektrostatische Entladung)

¢ AMI-UEFI-Legal-BIOS mit Unterstiitzung mehrsprachiger
grafischer Benutzerschnittstellen

¢ Unterstiitzt ,,Plug-and-Play“

e ACPI 5.1-konforme Aufweckereignisse

¢ Unterstiitzt Jumper-frei

e SMBIOS 2.3-Unterstiitzung

¢ DRAM-Spannungsmehrfachanpassung
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Hard- e Temperaturerkennung: CPU-, CPU-/Wasserpumpen-, Ge-

wareiiberwa- héuse-/Wasserpumpenliifter

chung e Liiftertachometer: CPU-, CPU-/Wasserpumpen-, Gehduse-/
Wasserpumpenliifter

¢ Lautloser Liifter (automatische Anpassung der Gehéuselifter-
geschwindigkeit durch CPU-Temperatur): CPU-, CPU-/
Wasserpumpen-, Gehduse-/Wasserpumpenliifter

* Mehrfachgeschwindigkeitssteuerung: CPU-, CPU-/Wasser-
pumpen-, Gehéduse-/Wasserpumpenliifter

* Gehiduse-offen-Erkennung

e Spannungsiiberwachung: +12'V, +5V, +3,3 V, Vcore

Betriebssys- * Microsoft® Windows® 10, 64 Bit
tem

Zertifizierun- * FCC,CE
gen o ErP/EuP ready (ErP/EuP ready-Netzteil erforderlich)
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* Detaillierte Produktinformationen finden Sie auf unserer Webseite: http://www.asrock.com

Bitte beachten Sie, dass mit einer Ubertaktung, zu der die Anpassung von BIOS-Einstel-
lungen, die Anwendung der Untied Overclocking Technology oder die Nutzung von Uber-

A taktungswerkzeugen von Drittanbietern zihlen, besti Risiken verbunden sind. Eine
Ubertaktung kann sich auf die Stabilitiit Ihres Systems auswirken und sogar Komponenten
und Gerite Ihres Systems beschddigen. Sie sollte auf eigene Gefahr und eigene Kosten durch-
gefiihrt werden. Wir iibernehmen keine Verantwortung fiir mégliche Schéden, die durch eine
Ubertaktung verursacht wurden.
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1.3 Jumpereinstellung

Die Abbildung zeigt, wie die Jumper eingestellt werden. Wenn die Jumper-Kappe auf den
Kontakten angebracht ist, ist der Jumper ,,kurzgeschlossen. Wenn keine Jumper-Kappe
auf den Kontakten angebracht ist, ist der Jumper ,,offen”.

W W

Short Open
CMOS-léschen-Jumper Kurzgeschlossen: CMOS l6schen
(CLRCMOSI1) Offen: Standard

2-poli
(siche S. 1, Nr. 18) poliger jumper

CLRCMOS1 ermdglicht Thnen die Loschung der Daten im CMOS. Zum Léschen und
Riicksetzen der Systemparameter auf die Standardeinrichtung schalten Sie den Computer
bitte ab und ziehen das Netzkabel aus der Steckdose. Warten Sie 15 Sekunde, schlieflen
Sie dann die Kontakte an CLRCMOS1 5 Sekunden lang mit einer Jumper-Kappe kurz.
Loschen Sie den CMOS jedoch nicht direkt nach der BIOS-Aktualisierung. Falls Sie den
CMOS direkt nach Abschluss der BIOS-Aktualisierung 16schen miissen, starten Sie das
System zundchst; fahren Sie es dann vor der CMOS-Léschung herunter. Bitte beachten
Sie, dass Kennwort, Datum, Zeit und Benutzerstandardprofil nur geloscht werden, wenn
die CMOS-Batterie entfernt wird. Bitte denken Sie daran, die Jumper-Kappe nach der
CMOS-Loschung zu entfernen.

Q Falls Sie den CMOS loschen, wird maoglicherweise ein Gehduseeingriff erkannt. Bitte pas-
sen Sie die BIOS-Option ,,Status loschen” zur Loschung der Aufzeichnung des vorherigen
Gehduseeingriffstatus an.

49



1.4 Integrierte Stiftleisten und Anschlisse

an diesen Stiftleisten und Anschliissen an. Durch Anbringen von Jumper-Kappen an diesen

f Integrierte Stiftleisten und Anschliisse sind KEINE Jumper. Bringen Sie KEINE Jumper-Kappen
Stiftleisten und Anschliissen konnen Sie das Motherboard dauerhaft beschddigen.

Systemblende-Stiftleiste PLED+ Verbinden Sie Netzschalter,
(9-polig, PANEL1)
(siehe S. 1, Nr. 13)

Reset-Taste und
Systemstatusanzeige am
Gehduse entsprechend der

nachstehenden Pinbelegung

HDLED-
HDLED+ mit dieser Stiftleiste. Beachten

Sie vor Anschlieflen der Kabel
die positiven und negativen
Kontakte.

PWRBIN (Ein-/Austaste):
Mit der Ein-/Austaste an der Frontblende des Gehduses verbinden. Sie konnen die Ab-
schaltung Ihres Systems iiber die Ein-/Austaste konfigurieren.

RESET (Reset-Taste):
Mit der Reset-Taste an der Frontblende des Gehduses verbinden. Starten Sie den Computer
iiber die Reset-Taste neu, wenn er abstiirzt oder sich nicht normal neu starten ldsst.

PLED (Systembetriebs-LED):

Mit der Betriebsstat: ige an der Frontblende des Gehd verbinden. Die LED leuchtet,
wenn das System lduft. Die LED blinkt, wenn sich das System im S3-Ruhezustand befindet.
Die LED ist aus, wenn sich das System im S4-Ruhezustand befindet oder ausgeschaltet ist (S5).

HDLED (Festplattenaktivitits-LED):
Mit der Festplattenaktivitits-LED an der Frontblende des Gehduses verbinden. Die LED
leuchtet, wenn die Festplatte Daten liest oder schreibt.

Das Design der Frontblende kann je nach Gehdiuse variieren. Ein Frontblendenmodul besteht
hauptsdchlich aus Ein-/Austaste, Reset-Taste, Betrieb-LED, Festplattenaktivitit-LED, Laut-
sprecher etc. Stellen Sie beim Anschliefen Ihres Frontblendenmoduls an diese Stiftleiste sicher,
dass Kabel- und Pinbelegung richtig abgestimmt sind.




Betrieb-LED- und
Lautsprecher-Stiftleiste
(7-polig, SPK_PLED1)
(siehe S. 1, Nr. 14)

SPEAKER
DUMMY
DUMMY
v |
Solo[O
1[Jololo

o |
PLED+
PLED+
PLED-

Bitte verbinden Sie die Betrieb-
LED des Gehauses und den
Gehéuselautsprecher mit dieser
Stiftleiste.

Serial-ATA-III-Anschliisse

(SATA3_1:
siehe S. 1, Nr. 12) (obere)
(SATA3_2:

sieche S. 1, Nr. 11) (untere)

(SATA3_3:
siehe S. 1, Nr. 9) (obere)
(SATA3_4:

siehe S. 1, Nr. 10) (untere)

SATA3_1 SATA3_3
—3
[—1 [——13

SATA3_2 SATA3_4

Diese vier SATA-III-Anschliisse
unterstiitzen SATA-Datenkabel
fiir interne Speichergerate mit
einer Dateniibertragungsgeschwi
ndigkeit bis 6,0 Gb/s.

*M2_2, und SATA3_3 nutzen
Lanes gemeinsam. Wenn einer
von ihnen benutzt wird, wird
der andere deaktiviert.

USB 2.0-Stiftleisten
(9-polig, USB_3_4)
(siehe S. 1, Nr. 20)
(9-polig, USB_5_6)
(siehe S. 1, Nr. 19)

Es gibt zwei Stiftleisten an
diesem Motherboard. Jede USB
2.0-Stiftleiste kann zwei Ports

unterstiitzen.

USB 3.2 Genl-Stiftleiste

Vbus.

Es gibt eine Stiftleiste an diesem

Vbus IntA_PB_SSRX-
(19-polig, USB3_56) IniA_PA_SSRX- mapessexs \otherboard. Jede USB 3.2
IntA_PA_SSRX+ GND
(siehe S. 1 oder 8, Nr. 8) eno mapesst- - (Genl-Stiftleiste kann zwei Ports
IntA_PA_SSTX- IntA_PB_SSTX+
s o oo unterstiitzen.
IntA_PA_D- IntA_PB_D+
IntA_PA_D+ Dummy
1
Audiostiftleiste N esEnCE# Diese Stiftleiste dient dem
MIC_RET
(Frontblende) ‘oumn Anschlieflen von Audiogeriten
(9-polig, HD_AUDIO1) o[ [o an der Frontblende.
. 1
(siehe S. 1, Nr. 25) outa 1L
J_SENSE
ouT2 R
MIC2_R
MIC2_L

B450M Pro4 R2.0
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1. High Definition Audio unterstiitzt Anschlusserkennung, der Draht am Gehdiuse muss
Q dazu jedoch HDA unterstiitzt. Bitte befolgen Sie zum Installieren Ihres Systems die
Anweisungen in unserer Anleitung und der Anleitung zum Gehduse.
2. Bei Nutzung eines AC’97-Audiopanels dieses bitte anhand folgender Schritte an der
Audiostiftleiste der Frontblende installieren:
A. Mic_IN (Mikrofon) mit MIC2_L verbinden.
B. Audio_R (RIN) mit OUT2_R und Audio_L (LIN) mit OUT2_L verbinden.
C. Erde (GND) mit Erde (GND) verbinden.
D. MIC_RET und OUT_RET sind nur fiir das HD-Audiopanel vorgesehen. Sie miissen
sie nicht fiir das AC’97-Audiopanel verbinden.
E. Rufen Sie zum Aktivieren des vorderen Mikrofons das ,,FrontMic (Vorderes
Mikrofon)“-Register in der Realtek-Systemsteuerung auf und passen ,Recording Volume
(Aufnahmelautstirke) an.

Gehéuse-/Wasserpumpen- Dieses Motherboard bietet
Liifteranschlusse FAN}PEED;:@E;@% 4 drei4-polige Wasserkiihlung-
(4-polig, CHA_FAN1/ FAN_VOLRCE 2 Gehiuseliifteranschliisse. Falls
WP) Sie einen 3-poligen Gehéuse-
(siehe S. 1, Nr. 26) Wasserkiihlerliifter anschlieflen
(4-polig, CHA_FAN2/ FAN_SPEED mochten, verbinden Sie ihn bitte

FAN_VOLTAGE_CONTROL

WP) GND
(siehe S. 1, Nr. 16)

FAN_SPEED_CONTROL

mit Kontakt 1 bis 3.

(4-polig, CHA_FAN3/ e

WP)

(siehe S. 1, Nr. 17)

CPU-Liifteranschluss Dieses Motherboard bietet

(4-polig, CPU_FAN1) o vormaas oo LSPEED einen 4-poligen CPU-Liifter-

(siehe S. 1, Nr. 3) - ~ onp | |FANSPEED_CONTROL anechluss (lautloser Liifter).
Falls Sie einen 3-poligen CPU-

rees Liifter anschlieflen méchten,

verbinden Sie ihn bitte mit
Kontakt 1 bis 3.

CPU-/Wasserpumpen- FAN_SPEED Dieses Motherboard bietet einen

Liifteranschluss T D | - |FAN_seeeD_conTRoL 4-poligen Wasserkiithlung-CPU-

(4-polig, CPU_FAN2/WP) Lifteranschluss. Falls Sie einen

(siehe S. 1, Nr. 2) reee 3-poligen CPU-Wasserkiihler-

lifter anschlieffen mochten,
verbinden Sie ihn bitte mit
Kontakt 1 bis 3.




ATX-Netzanschluss
(24-polig, ATXPWR1)
(siehe S. 1, Nr. 7)

Dieses Motherboard bietet
einen 24-poligen ATX-Net-
zanschluss. Bitte schlielen Sie
es zur Nutzung eines 20-po-
ligen ATX-Netzteils entlang
Kontakt 1 und Kontakt 13 an.

ATX-12-V-Netzanschluss
(8-polig, ATX12V1)
(siehe S. 1, Nr. 1)

Dieses Motherboard bietet
einen 8-poligen ATX-12-V-Net-
zanschluss. Bitte schlieflen Sie
es zur Nutzung eines 4-poligen
ATX-Netzteils entlang Kontakt
1 und Kontakt 5 an.

Serieller-Port-Stiftleiste
(9-polig, COM1)
(siehe S. 1, Nr. 21)

RRXD1

DDTR#1

DDSR#1

CCTs#1

Diese COM1-Stiftleiste
unterstiitzt ein Modul fiir
serielle Ports.

Gehiuseeingriff-Stiftleiste
(2-polig, CI1)
(siehe S. 1, Nr. 15)

Signal

GND

Dieses Motherboard

unterstiitzt die Gehduse-
offen-Erkennung, die erkennt,
wenn die Gehduseabdeckung
entfernt wurde. Diese

Funktion setzt ein Gehduse mit
Gehiuseeingrifferkennungsdesign

voraus.

TPM-Stiftleiste
(17-polig, TPMS1)
(siehe S. 1, Nr. 22)

GND —}

[OTC]— enD
SERIRQ # —O |O4—+3VSB
O
GND —O |O}— LADO
LADT 4O |Of4— +3V
LAD2 —(O|O+— LAD3
HO | O— PCIRST #
+HO|Of— FRAME
AND —O | Of— PCICLK

SMB_DATA_MAIN —

S_PWRDWN # —

SMB_CLK_MAIN —}

Dieser Anschluss unterstiitzt
das Trusted Platform Module-
(TPM) System, das Schliissel,
digitale Zertifikate, Kennworter
und Daten sicher aufbewahren
kann. Ein TPM-System hilft
zudem bei der Stirkung

der Netzwerksicherheit,

schiitzt digitale Identititen

und gewihrleistet die

Plattformintegritit.

B450M Pro4 R2.0
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AMD-Lifter-LED-

Stiftleiste 12V G R B
(4-polig, AMD_FAN_

LEDI1)

(siehe S. 1, Nr. 6)

Die AMD-Liifter-LED-Stiftleiste
dient dem Anschluss des mit dem
AMD-Kiihlkérpers gelieferten
RGB-LED-Verlidngerungskabels.
Der Kabelanschluss ermdéglicht
Nutzern die Wahl zwischen ver-
schiedenen LED-Lichteffekten.
Achtung: Installieren Sie das
Liifter-LED-Kabel niemals falsch
herum; andernfalls konnte das
Kabel beschiddigt werden.

RGB-LED-Stiftleiste
(4-polig, RGB_LED1)
(siehe S. 1, Nr. 23)

12VvG R B

Diese Stiftleiste dient dem
Anschlieflen eines RGB-LED-
Erweiterungskabels, das dem
Nutzer die Auswahl zwischen
verschiedenen LED-Lichteffekten
ermoglicht.

Achtung: Installieren Sie das
RGB-LED-Kabel niemals falsch
herum; andernfalls konnte das
Kabel beschiddigt werden.
*Weitere Anweisungen zu dieser
Stiftleiste finden Sie auf Seite 39.

Adressierbare-LED-
1
Stiftleiste I??‘:@
GND
(3-polig, ADDR_LED1) DO_ADDR

vouT
(siehe S. 1, Nr. 24)

Diese Stiftleiste dient der Verbind-
ung des Adressierbare-LED-Ver-
lingerungskabels, womit Nutzer
zwischen verschiedenen LED-
Lichteffekten wahlen konnen.
Achtung: Installieren Sie das
Adressierbare-LED-Kabel nie-
mals falsch herum; andernfalls
konnte das Kabel beschadigt
werden.

*Weitere Anweisungen zu dieser
Stiftleiste finden Sie auf Seite 40.



B450M Pro4 R2.0

1 Introduction

Nous vous remercions d’avoir acheté cette carte mére ASRock B450M Pro4 R2.0, une carte

meére fiable fabriquée conformément au contréle de qualité rigoureux et constant appliqué

par ASRock. Fidele a son engagement de qualité et de durabilité, ASRock vous garantit une

carte meére de conception robuste aux performances élevées.

Les spécifications de la carte mére et du logiciel BIOS pouvant étre mises a jour, le contenu
Q de ce document est soumis a modification sans préavis. En cas de modifications du présent
document, la version mise a jour sera disponible sur le site Internet ASRock sans notification
préalable. Si vous avez besoin d'une assistance technique pour votre carte mére, veuillez visiter
notre site Internet pour plus de détails sur le modéle que vous utilisez. La liste la plus récente
des cartes VGA et des processeurs pris en charge est également disponible sur le site Internet de

ASRock. Site Internet ASRock http://www.asrock.com.

1.1 Contenu de I'emballage

Carte meére ASRock B450M Pro4 R2.0 (facteur de forme Micro ATX)
Guide d’installation rapide ASRock B450M Pro4 R2.0

CD dassistance ASRock B450M Pro4 R2.0

1 x panneau de protection E/S

2 x cables de données Serial ATA (SATA) (Optionnel)

2 x vis pour sockets M.2 (Optionnel)
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1.2 Spécifications

Plateforme e Facteur de forme Micro ATX

¢ Conception a condensateurs solides

Processeur * Socket AMD AM4
¢ Digi Power design

¢ Alimentation a 10 phases

Chipset e AMD Promontory B450

Mémoire ¢ Technologie mémoire double canal DDR4

¢ 4x fentes DIMM DDR4

® Les Processeurs AMD série Ryzen (Matisse) prennent en
charge les mémoires sans tampon ECC et non ECC DDR4
3200/2933/2667/2400/2133*

o Les processeurs AMD série Ryzen (Pinnacle Ridge) prennent
en charge les mémoires sans tampon ECC et non ECC DDR4
3200+(0C)/2933(0C)/2667/2400/2133*

® Les Processeurs AMD série Ryzen (Picasso) prennent en
charge les mémoires sans tampon ECC et non ECC DDR4
2933/2667/2400/2133*

e Les processeurs AMD série Ryzen (Summit Ridge) prennent
en charge les mémoires sans tampon ECC et non ECC DDR4
3200+(0C)/2933(0C)/2667/2400/2133*

e Les processeurs AMD série Ryzen (Raven Ridge) pren-
nent en charge les mémoires sans tampon non ECC DDR4
3200+(0C)/2933/2667/2400/2133*

* Sur les processeurs série Ryzen (Picasso et Raven Ridge), ECC est
pris en charge uniquement avec les processeurs PRO.

* Veuillez consulter la liste de prise en charge des mémoires sur le
site Web d'ASRock pour de plus amples informations.
(http://www.asrock.com/)

* Veuillez consulter la page 22 pour connaitre la prise en charge de
la fréquence maximale de 'UDIMM DDR4.

e Capacité max. de la mémoire systéme : 64GB

¢ Prend en charge les modules mémoire Extreme Memory Profile
(XMP)

¢ Contacts dorés 15y sur fentes DIMM
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Fente
d’expansion

Graphiques

Audio

Processeurs AMD série Ryzen (Matisse, Summit Ridge et
Pinnacle Ridge)

¢ 1x fente PCI Express 3.0 x 16 (PCIE2 :mode x16)*

¢ 1x fente PCI Express 2.0 x 16 (PCIE3 :mode x4)
Processeurs AMD série Ryzen (Picasso, Raven Ridge)

¢ 1x fente PCI Express 3.0 x 16 (PCIE2 :mode x8)*

¢ 1x fente PCI Express 2.0 x 16 (PCIE3 :mode x4)
Processeurs AMD série Athlon

¢ 1x fente PCI Express 3.0 x 16 (PCIE2 :mode x4)*

¢ 1x fente PCI Express 2.0 x 16 (PCIE3 :mode x4)

* Prend en charge les SSD NVMe comme disques de démarrage
¢ 1 x fente PCI Express 2.0 x1
e Prend en charge AMD Quad CrossFireX"™ et CrossFireX"™

e Carte graphique AMD Radeon™ série Vega intégrée dans APU
série Ryzen*
* La prise en charge réelle peut varier selon le processeur
e DirectX 12, Pixel Shader 5.0
e Mémoire partagée par défaut 2 Go. Mémoire partagée
maximum prise en charge 16 Go.
* La mémoire partagée maximum de 16 Go nécessite 32 Go de
mémoire systéme installée.
¢ Trois options de sortie graphique : D-Sub, DVI-D et HDMI
* Prend en charge la configuration a triple moniteurs
* Prend en charge la technologie HDMI 1.4 avec résolution
maximale de 4K x 2K (4096x2160) @ 24Hz / (3840x2160) @
30Hz
e Prend en charge le mode DVI-D avec une résolution maximale
de 1920x1200 @ 60Hz
¢ Prend en charge le mode D-Sub avec une résolution maximale
de 1920x1200 @ 60Hz
¢ Prend en charge les technologies Auto Lip Sync, Deep Color
(12bpc), xvYCC et HBR (High Bit Rate Audio) avec port
HDMI 1.4 (un écran compatible HDMI est requis)
e Prend en charge HDCP 1.4 via ports DVI-D et HDMI 1.4
¢ Prend en charge la lecture 4K Ultra HD (UHD) avec le port
HDMI 1.4

e Audio 7.1 CH HD avec protection du contenu (codec audio
Realtek ALC892/897)

¢ Prend en charge la protection contre les surtensions
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Réseau e PCIE x1 Gigabit LAN 10/100/1000 Mo/s

* Realtek RTL8111H

¢ Prend en charge la fonction Wake-On-LAN

* Prend en charge la protection contre la foudre/les décharges
électrostatiques

e Prend en charge la fonction déconomie dénergie Ethernet
802.3az

¢ Prend en charge PXE

Connectique e 1 x port souris/clavier PS/2
du panneau ¢ 1x port D-Sub
arriere e 1xport DVI-D

e 1xport HDMI

e 2x ports USB 2.0 (Protection contre les décharges électrosta-
tiques)

e 1xport USB 3.2 Gen2 type A (10 Go/s) (Protection contre les
décharges électrostatiques)

e 1xport USB 3.2 Gen2 type C (10 Go/s) (Protection contre les
décharges électrostatiques)

e 4 xports USB 3.2 Genl (Protection contre les décharges élec-

trostatiques)
e 1x port RJ-45 LAN avec LED (LED ACT/LIEN et LED
VITESSE)
¢ Connecteurs jack audio HD : Entrée ligne / haut-parleur avant /
microphone
Stockage ® 4 x connecteurs SATA3 6,0 Gb/s, prise en charge de RAID (RAID

0, RAID 1 et RAID 10), NCQ, AHCI et branchement a chaud*
* Lignes partagées M2_2, et SATA3_3. Sil'un des deux est utilisé,
l'autre sera désactivé.

o 1xsocket Ultra M.2 (M2_1), prend en charge les modules M.2
PCI Express type 2242/2260/2280 touche M jusqu'a Gen3 x4
(32 Go/s) (avec Matisse, Picasso, Summit Ridge, Raven Ridge et
Pinnacle Ridge) ou Gen3 x2 (16 Go/s) (avec série Athlon)**

** Prend en charge les SSD NVMe comme disques de démarrage
** Prend en charge le kit ASRock U.2

¢ 1 xsocket M.2 (M2_2), prend en charge les modules M.2 SATA3

6,0 Go/s type 2230/2242/2260/2280 touche M
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Connecteur ¢ 1x embase pour port COM
¢ 1xembase TPM
¢ 1 xembase d’intrusion chassis
¢ 1x prise DEL d’alimentation et haut-parleur
¢ 1 xembase LED RVB
* Prend en charge les rubans LED jusqu'a 12 V/3 A, 36 W au total
¢ 1 xembase LED adressable
* Prend en charge les rubans LED jusqu'a 5 V/3 A, 15 W au total
¢ 1 xembase LED de ventilateur AMD
* L'embase LED de ventilateur AMD prend en charge les rubans
LED d'une charge maximale de 3 A (36 W) et d'une longueur
maximale de 2,5 m.
¢ 1 x connecteur pour ventilateur de CPU (4 broches)
* Le connecteur pour ventilateur de CPU prend en charge un
ventilateur de CPU d'une puissance maximale de 1 A (12 W).
¢ 1 x connecteur pour ventilateur de processeur /pompe a eau
(4 broches) (controle de vitesse de ventilateur intelligent)
* Le ventilateur de processeur /pompe a eau prend en charge un
ventilateur de refroidisseur d'eau d'une puissance maximale de 2A
(24 W).
* 3 x connecteurs pour ventilateur de chéssis /pompe a eau
(4 broches) (controle de vitesse de ventilateur intelligent)
* Le ventilateur de chéssis /pompe a eau prend en charge un
ventilateur de refroidisseur d'eau d'une puissance maximale de 2A
(24 W).
* CPU_FAN2/WP, CHA_FAN1/WP, CHA_FAN2/WP et CHA_
FAN3/WP peuvent détecter automatiquement si un ventilateur 3
broches ou 4 broches est utilisé.
¢ 1 x connecteur dalimentation ATX 24 broches
¢ 1x connecteur d'alimentation 12 V 8 broches
¢ 1 x connecteur audio panneau frontal
e 2 xembases USB 2.0 (4 ports USB 2.0 pris en charge)
(Protection contre les décharges électrostatiques)
e 1xembase USB 3.2 Genl (2 ports USB 3.2 Genl pris en
charge) (Protection contre les décharges électrostatiques)

Caractéris- e BIOS UEFI AMI avec prise en charge d’interface graphique
tiques du multilingue
BIOS e Prend en charge la fonction « Plug and Play »

e Compatible ACPI 5.1 Wake Up Events

¢ Prend en charge la configuration Jumpfree
e Compatible SMBIOS 2.3

o Réglage de la tension DRAM
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Surveillance e Détection de température : Ventilateurs de CPU, CPU /pompe

du matériel a eau, chéssis /pompe a eau

Systeme

e Tachymetre de ventilateur : Ventilateurs de CPU, CPU /pompe
a eau, chéssis /pompe a eau

o Ventilateur silencieux (réglage automatique de la vitesse du
ventilateur du chéssis d’aprés la température du CPU) : Ventila-
teurs de CPU, CPU /pompe a eau, chéssis /pompe a eau

¢ Controle simultané des vitesses du ventilateur : Ventilateurs de
CPU, CPU /pompe a eau, chassis /pompe a eau

e Détection CHASSIS OUVERT

¢ Surveillance de la tension d’alimentation : +12V, +5V, +3,3V,
Vcore

* Microsoft® Windows® 10 64 bits

d’exploitation
Certifications e FCC,CE

¢ ErP/EuP Ready (alimentation ErP/EuP ready requise)

* pour des informations détaillées de nos produits, veuillez visiter notre site : http://www.asrock.com

JAN

Il est important de signaler que loverclocking présente certains risques, incluant des modifica-
tions du BIOS, lapplication d'une technologie doverclocking déliée et lutilisation doutils
doverclocking développés par des tiers. La stabilité de votre systéme peut étre affectée par ces
pratiques, voire provoquer des dommages aux composants et aux périphériques du systéme.
Loverclocking se fait a vos risques et périls. Nous ne pourrons en aucun cas étre tenus pour
responsables des dommages éventuels provoqués par loverclocking.
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1.3 Configuration des cavaliers (jumpers)

Lillustration ci-dessous vous renseigne sur la configuration des cavaliers (jumpers).
Lorsque le capuchon du cavalier est installé sur les broches, le cavalier est « court-circuité ».

Sile capuchon du cavalier nest pas installé sur les broches, le cavalier est « ouvert ».

W W

Short Open
Cavalier Clear CMOS Court-circuité : Clear CMOS
(CLRCMOSI1) Ouvert : Par défaut

Cavalier (jumper) a 2 broches
(voir p.1, No. 18)

CLRCMOS1 vous permet deffacer les donnés de la CMOS. Pour effacer les parameétres du
systéme et rétablir les valeurs par défaut, veuillez éteindre votre ordinateur et débrancher
son cordon d’alimentation. Patientez 15 secondes, puis utilisez un capuchon de cavalier
pour court-circuiter les broches sur CLRCMOS1 pendant 5 secondes. Toutefois, neffacez
pas la CMOS immédiatement aprés avoir mis  jour le BIOS. Si vous avez besoin deffacer
les données CMOS apreés une mise a jour du BIOS, vous devez tout d’abord redémarrer le
systéme, puis Iéteindre avant de procéder a leffacement de la CMOS. Veuillez noter que
les parameétres mot de passe, date, heure et profil de l'utilisateur seront uniquement effacés
en cas de retrait de la pile de la CMOS. N'oubliez pas de retirer le capuchon du cavalier
une fois les données CMOS effacées.

Si vous effacez la CMOS, lalerte de chassis ouvert peut se déclencher. Veuillez régler loption
du BIOS sur « Effacer » pour supprimer Uhistorique des intrusions de chdssis précédentes.
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1.4 Embases et connecteurs de la carte mere

A

Embase du panneau

systeme

(PANNEAU1 a 9 broches)

Les embases et connecteurs situés sur la carte NE SONT PAS des cavaliers. Ne placez JAMAIS

de capuchons de cavaliers sur ces embases ou connecteurs. Placer un capuchon de cavalier sur

. T

ces embases ou connecteurs t votre carte mere.

igera irt

Branchez le bouton de mise
en marche, le bouton de

réinitialisation et le témoin détat

(voir p.1, No. 13) 1 du systéme présents sur le chassis
sur cette embase en respectant
HDLED-
HDLED+ la configuration des broches

illustrée ci-dessous. Repérez les
broches positive et négative avant

de brancher les cébles.

PWRBTN (bouton d'alimentation):
pour brancher le bouton dalimentation du panneau frontal du chassis. Vous pouvez config-
urer la fagon dont votre systéme doit sarréter a laide du bouton de mise en marche.

RESET (bouton de réinitialisation):

pour brancher le bouton de réinitialisation du panneau frontal du chassis. Appuyez sur le
bouton de réinitialisation pour redémarrer lordinateur en cas de plantage ou de dysfonction-
nement au démarrage.

PLED (LED dalimentation du systéme) :

pour brancher le témoin détat de lalimentation du panneau frontal du chassis. Le LED est
allumé lorsque le systéme fonctionne. Le LED clignote lorsque le systéme se trouve en mode
veille S3. Le LED est éteint lorsque le systéme se trouve en mode veille S4 ou hors tension (S5).

HDLED (LED dactivité du disque dur) :
pour brancher le témoin LED dactivité du disque dur du panneau frontal du chassis. Le LED
est allumé lorsque le disque dur lit ou écrit des données.

La conception du panneau frontal peut varier en fonction du chassis. Un module de panneau
frontal est principalement composé d’un bouton de mise en marche, bouton de réinitialisa-
tion, LED dalimentation, LED dactivité du disque dur, haut-parleur etc. Lorsque vous reliez
le module du panneau frontal de votre chdssis sur cette embase, veillez a parfai t faire
correspondre les fils et les broches.




Prise DEL d'alimentation
et haut-parleur
(SPK_PLEDI1 a 7 broches)
(voir p.1, No. 14)

SPEAKER
DUMMY
DUMMY
v |
Solo[O
1[Jololo

o |
PLED+
PLED+
PLED-

Veuillez brancher la DEL
d'alimentation du chéssis et le
haut-parleur du chassis sur ce

connecteur.

Connecteurs Serial ATA3
(SATA3_1:

voir p.1, No. 12)
(Supérieur)

(SATA3_2:

voir p.1, No. 11)
(Inférieur)

(SATA3_3:

voir p.1, No. 9) (Supérieur)
(SATA3_4:

voir p.1, No. 10)

(Inférieur)

I—

SATA3_2 SATA3_4

SATA3_1 SATA3_3
—1 =3

—1]

Ces quatre connecteurs SATA3
sont compatibles avec les cables
de données SATA pour les
appareils de stockage internes
avec un taux de transfert

maximal de 6,0 Go/s.

* Lignes partagées M2_2, et
SATA3_3. Sil'un des deux est

utilisé, l'autre sera désactivé.

Embases USB 2.0
(USB_3_4 a9 broches)
(voir p.1, No. 20)
(USB_5_6 a9 broches)
(voir p.1, No. 19)

USB_PWR
P-

Cette carte mere comprend
deux connecteurs. Chaque
embase USB 2.0 peut prendre
en charge deux ports.

p-
USB_PWR
Embase USB 3.2 Genl Vus Cette carte mere comprend un
Vbus IntA_PB_SSRX-
(USB3_56 a 19 broches) IntA_PA_SSRX- mapessexs  connecteur. Chaque embase USB
IntA_PA_SSRX+ GND
(voir p.1 ou 8, No. 8) anp maresst 3.2 Genl peut prendre en charge
IntA_PA_SSTX- IntA_PB_SSTX+
IntA_PA_SSTX+ GND deux pOI'tS.
GND IntA_PB_D-
IntA_PA_D- IntA_PB_D+
IntA_PA_D+ Dummy

Embase audio du panneau
frontal

(HD_AUDIO1 a9
broches)

(voir p.1, No. 25)

ND
PRESENCE#
MIC_RET

Cette embase sert au
branchement des appareils
audio au panneau audio frontal.

B450M Pro4 R2.0
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1. Laudio haute définition prend en charge la technologie Jack Sensing (détection de la
Q fiche), mais le panneau grillagé du chassis doit étre compatible avec la HDA pour fonc-
tionner correctement. Veuillez suivre les instructions figurant dans notre manuel et dans
le manuel du chassis pour installer votre systéme.

2. Sivous utilisez un panneau audio AC’97, veuillez le brancher sur lembase audio du

panneau frontal en procédant comme suit :

A. branchez Mic_IN (MIC) sur MIC2_L.

B. branchez Audio_R (RIN) sur OUT2_R et Audio_L (LIN) sur OUT2_L.

C. branchez la mise a terre (GND) sur mise a terre (GND).

D. MIC_RET et OUT_RET sont exclusivement réservés au panneau audio HD. Il est

inutile de les brancher avec le panneau audio AC’97.

E. Pour activer le micro frontal, sélectionnez longlet « FrontMic » du panneau de con-

trole Realtek et réglez le paramétre « Volume denregistrement ».
Connecteurs du ventila- Cette carte meére est dotée de trois
teur de chassis/pompe a connecteurs pour ventilateur de

FAN_SPEED_CONTROL 4 hassis 3 froidi t

eau FAN_SPEED 3 Chassis a refroidissement par eau
(CHA_FAN1/WP a4 FAN_VOLRCE ®  a4broches. Si vous envisagez
broches) de connecter un ventilateur de
(voir p.1, No. 26) refroidisseur d'eau pour chassis a
(CHA_FAN2/WP a4 FAN_SPEED 3 broches, veuillez le brancher sur

FAN_VOLTAGE_CONTROL
- - FAN_SPEED_CONTROL

broches) i la Broche 1-3.
(voir p.1, No. 16)

(CHA_FAN3/WP a4 e

broches)

(voir p.1, No. 17)

Connecteur du ventilateur Cette carte mere est dotée d'un

du processeur FAN’VOLTAGE’CZ';E\;&S P:ispssn,commm connecteur pour ventilateur

(CPU_FANT1 a 4 broches) de processeur (Quiet Fan) a 4

(voir p.1, No. 3) — broches. Si vous envisagez de
connecter un ventilateur de
processeur a 3 broches, veuillez
le brancher sur la Broche 1-3.

Connecteur pour Cette carte mere est dotée d’'un

ventilateur de processeur / connecteur pour ventilateur de

FAN_SPEED

pompe a eau
(CPU_FAN2/WP a4
broches) — agez de connecter un ventilateur
(voir p.1, No. 2) de refroidisseur d'eau pour

EAN_VOLTAGE_CONTROL processeur a refroidissement par
GND FAN_SPEED_CONTROL

eau a 4 broches. Si vous envis-

processeur a 3 broches, veuillez

le brancher sur la Broche 1-3.




Connecteur d’alimentation
ATX

(ATXPWRI a 24 broches)
(voir p.1, No. 7)

Cette carte mere est dotée d'un
connecteur d’alimentation ATX
a 24 broches. Pour utiliser une
alimentation ATX a 20 broches,
veuillez effectuer les branche-
ments sur la Broche 1 et la
Broche 13.

Connecteur d’alimentation
ATX 12V

(ATX12V1 a 8 broches)
(voir p.1, No. 1)

Cette carte mére est dotée d’'un
connecteur d’alimentation

ATX 12V a 8 broches. Pour
utiliser une alimentation ATX a
4 broches, veuillez effectuer les
branchements sur la Broche 1 et
la Broche 5.

Embase pour port série
(COM1 a 9 broches)
(voir p.1, No. 21)

RRXD1

DDTR#1

DDSR#1

CCTs#1

Cette embase COM1 prend en
charge un module de port série.

Embase d’intrusion chassis
(CI1 a 2 broches)
(voir p.1, No. 15)

GND
Signal

Cette carte mere prend en

charge la fonction de détection
CHASSIS OUVERT qui alerte
l'utilisateur en cas de retrait du
boitier du chassis. Cette fonction
requiert un chéssis a conception
intégrant la détection d’intrusion.

Embase TPM
(TPMSI1 a 17 broches)
(voir p.1, No. 22)

GND

GND
SERIRQ #
S_PWRDWN #

+3VSB

LADO
+3V

GND
LAD1

LAD3

LAD2

SMB_DATA_MAIN

PCIRST #
FRAME

SMB_CLK_MAIN

PCICLK

adnNoS

Ce connecteur prend en charge
un module TPM (Trusted
Platform Module - Module de
plateforme sécurisée), qui permet
de sauvegarder clés, certificats
numériques, mots de passe et
données en toute sécurité. Le
systeme TPM permet également
de renforcer la sécurité du
réseau, de protéger les identités
numériques et de préserver

lintégrité de la plateforme.

B450M Pro4 R2.0
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Embase LED de VENTI-

L'embase LED de VENTILATEUR

LATEUR AMD 12VG R B AMD sert a connecter le cable

(AMD_FAN_LED1 a 4 d'extension LED RVB fourni avec

broches) un dissipateur thermique AMD.

(voir p.1, No. 6) La connexion par cable permet
aux utilisateurs de choisir parmi
plusieurs effets lumineux LED.
Attention : N'installez jamais le
cable LED de VENTILATEUR
dans le mauvais sens ; dans le
cas contraire, le cable peut étre
endommagé.

Embase LED RVB Cette embase sert a connecter le

(RGB_LED1 a 4 broches) 12VG R B cable d'extension LED RVB qui

(voir p.1, No. 23)

permet aux utilisateurs de choisir
parmi plusieurs effets lumineux
LED.

Attention : N'installez jamais le
cable LED RVB dans le mauvais
sens ; dans le cas contraire, le
céable peut étre endommagé.
*Veuillez consulter la page 39 pour
des instructions supplémentaires

sur cette embase.

Embase LED adressable
(ADDR_LEDI1 a 3 bro-
ches)

(voir p.1, No. 24)

66

1
GND
DO_ADDR

vouT

Cette embase sert a connecter le
céble d'extension LED adress-
able qui permet aux utilisateurs
de choisir parmi plusieurs effets
lumineux LED.

Attention : N’installez jamais

le cable LED adressable dans le
mauvais sens. Dans le cas con-
traire, le cable peut étre endom-
magé.

*Veuillez consulter la page 40 pour
des instructions supplémentaires

sur cette embase.
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1 Introduzione

Congratulazioni per 'acquisto della scheda madre ASRock B450M Pro4 R2.0, una scheda
madre affidabile prodotta secondo i severissimi controlli di qualita ASRock. La scheda
madre offre eccellenti prestazioni con un design robusto che si adatta all'impegno di
ASRock di offrire sempre qualita e durata.

contenuto di questo manuale sara soggetto a variazioni senza preavviso. Nel caso di eventuali

Q Dato che le specifiche della scheda madre e del software BIOS possono essere aggiornate, il

modifiche del presente manuale, la versione aggiornata sara disponibile sul sito Web di ASRock
senza ulteriore preavviso. Per il supporto tecnico correlato a questa scheda madre, visitare il
nostro sito Web per informazioni specifiche relative al modello attualmente in uso. E possibile
trovare l'elenco di schede VGA pitt recenti e di supporto di CPU anche sul sito Web di ASRock.
Sito Web di ASRock http://www.asrock.com.

1.1 Contenuto della confezione

e Scheda madre B450M Pro4 R2.0 ASRock (fattore di forma Micro ATX)
¢ Guida all'installazione rapida di ASRock B450M Pro4 R2.0

e CD di supporto ASRock B450M Pro4 R2.0

¢ 1 x mascherina metallica posteriore I/O

e 2 x cavi dati Serial ATA (SATA) (opzionali)

® 2 xviti per Socket M.2 (opzionali)
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1.2 Specifiche

Piattaforma

CPU

Chipset

Memoria

Alloggio
d’espansione

Fattore di forma Micro ATX

Design condensatore solido

Socket AMD AM4
Digi Power design
Potenza a 10 fasi

AMD Promontory B450

Tecnologia memoria DDR4 Dual Channel

4 x alloggi DIMM DDR4

Le CPU serie AMD Ryzen (Matisse) supportano DDR4
3200/2933/2667/2400/2133 ECC e non ECC, senza buffer*

Le CPU serie AMD Ryzen (Pinnacle Ridge) supportano DDR4
3200+(0C)/2933(0C)/2667/2400/2133 ECC e non ECC, senza
buffer*

Le CPU serie AMD Ryzen (Picasso) supportano DDR4
2933/2667/2400/2133 ECC e non ECC, senza buffer*

Le CPU serie AMD Ryzen (Summit Ridge) supportano DDR4
3200+(0C)/2933(0C)/2667/2400/2133 ECC e non ECC, senza
buffer*

Le CPU serie AMD Ryzen (Raven Ridge) supportano DDR4
3200+(0C)/2933/2667/2400/2133 non ECC, senza buffer*

* Per le CPU serie Ryzen (Picasso e Raven Ridge), & supportata
solo la memoria ECC senza CPU PRO.

* Per maggiori informazioni fare riferimento all'elenco dei supporti

di memoria sul sito di ASRock. (http://www.asrock.com/)

* Fare riferimento a pagina 22 per il supporto della frequenza mas-
sima DDR4 UDIMM.

Capacita max. della memoria di sistema: 64GB
Supporta moduli di memoria Extreme Memory Profile (XMP)
Contatti doro 15y negli alloggi DIMM

CPU serie AMD Ryzen (Matisse, Summit Ridge e Pinnacle
Ridge)

1 x Alloggio PCI Express 3.0 x16 (PCIE2:modalita x16)*
1 x Alloggio PCI Express 2.0 x16 (PCIE3:modalita x4)

CPU serie AMD Ryzen (Picasso, Raven Ridge)

1 x Alloggio PCI Express 3.0 x16 (PCIE2:modalita x8)*
1 x Alloggio PCI Express 2.0 x16 (PCIE3:modalita x4)
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Grafica

Audio

CPU serie AMD Athlon
* 1x Alloggio PCI Express 3.0 x16 (PCIE2:modalita x4)*
* 1x Alloggio PCI Express 2.0 x16 (PCIE3:modalita x4)

* Supporto di SSD NVMe come disco d'avvio
¢ 1xalloggio PCI Express 2.0 x1
o Supporta AMD Quad CrossFireX"™ e CrossFireX™

e Grafica AMD Radeon™ serie Vega integrata nelle APU serie
Ryzen*
* 11 supporto effettivo puo variare in base alla CPU
e DirectX 12, Pixel Shader 5.0
* Memoria condivisa predefinita 2 GB. Memoria condivisa
massima supporta fino a 16 GB.
* La memoria condivisa massima di 16 GB richiede che sia
installata una memoria di sistema da 32 GB.
¢ Tre opzioni di output grafico: D-Sub, DVI-D e HDMI
e Supporto di tre monitor
e Supporta HDMI 1.4 con risoluzione massima fino a 4K x 2K
(4096x2160) a 24Hz / (3840x2160) a 30Hz
e Supporta DVI-D con una risoluzione max. fino a 1920 x 1200 a
60 Hz
e Supporta D-Sub con una risoluzione max. fino a 1920 x 1200 a
60 Hz
o Supporto delle funzioni Auto Lip Sync, Deep Color (12bpc),
xvYCC e HBR (High Bit Rate Audio) con porta HDMI 1.4 (¢
necessario un monitor compatibile HDMI)
e Supporto di HDCP 1.4 con le porte DVI-D e HDMI 1.4
e Supporto riproduzione 4K Ultra HD (UHD) sulla porta HDMI
1.4

e Audio HD a 7.1 canali con Content Protection (codec audio
Realtek ALC892/897)
e Supporta protezione da sovratensione
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LAN

1/0 pannello
posteriore

Archiviazione

e 1 x PCIE LAN Gigabit 10/100/1000 Mb/s

e Realtek RTL8111H

e Supporto WOL (Wake-On-LAN)

e Supporta protezione da fulmini/scariche elettrostatiche
e Supporto Energy Efficient Ethernet 802.3az

¢ Supporto PXE

¢ 1x porta mouse/tastiera PS/2

¢ 1x porta D-Sub

¢ 1xporta DVI-D

¢ 1xporta HDMI

e 2x porte USB 2.0 (supporto protezione da scariche elettrostat-

iche)

e 1xPorta USB 3.2 Gen2 di tipo A (10 Gb/s) (supporto protezi-

one da scariche elettrostatiche)

e 1x Porta USB 3.2 Gen2 di tipo C (10 Gb/s) (supporto protezi-
one da scariche elettrostatiche)

e 4x porte USB 3.2 Genl (supporto protezione da scariche elet-
trostatiche)

e 1xporta LAN RJ-45 con LED (ACT/LINK LED e SPEED
LED)

¢ Connettori audio HD: Ingresso linea / altoparlante frontale /

microfono

e 4x connettori SATA3 6,0 Gb/s, supporto RAID (RAID 0, RAID
1, e RAID 10), NCQ, AHCI e Hot Plug*

*M2_2, e SATA3_3 condividono le corsie. Se uno di essi & utiliz-

zato, 1'altro sara disabilitato.

¢ 1 xsocket Ultra M.2 (M2_1), supporta il modulo M.2 PCI
Express di tipo M Key 2242/2260/2280 fino a Gen3 x4 (32 Gb/s)
(con Matisse, Picasso, Summit Ridge, Raven Ridge e Pinnacle
Ridge) o Gen3 x2 (16 Gb/s) (con serie Athlon)**

** Supporto di SSD NVMe come disco davvio
** Supporta kit ASRock U.2

e 1x M.2 Socket (M2_2), supporto modulo M.2 SATA3 6,0 Gb/s
tipo 2230/2242/2260/2280
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Connettore

Funzionalita
BIOS

* 1 x connettore porta COM
¢ 1x connettore TPM
¢ 1 x connettore intrusione telaio
¢ 1 x connettore LED alimentazione e altoparlante
e 1x collettore LED RGB
* Supporto totale di fino a 12V/3A, 36W strip LED
¢ 1 x Header LED indirizzabile
* Supporto totale di fino a 5V/3A, 15W strip LED
¢ 1x Collettore LED AMD FAN
* 11 collettore LED ventola AMD supporta strisce LED con un
carico massimo di 3A (36W) e di lunghezza massima di 2,5 m.
¢ 1 x connettore ventola CPU (4-pin)
* 11 connettore ventola CPU supporta ventole CPU con potenza
massima di 1 A (12 W).
¢ 1 x connettore ventola CPU/ventola pompa dell'acqua (4 pin)
(Smart Fan Speed Control)
* La ventola CPU/ventola pompa dell'acqua supporta ventole di
sistemi di raffreddamento ad acqua di potenza massima di 2A
(24W).
¢ 3 x connettori ventola telaio/ventola pompa dellacqua (4 pin)
(Controllo intelligente della velocita della ventola)
* La ventola Chassis/ventola pompa dellacqua supporta ventole
di sistemi di raffreddamento ad acqua di potenza massima di 2A
(24W).
* CPU_FAN2/WP, CHA_FAN1/WP, CHA_FAN2/WP e CHA_
FAN3/WP sono in grado di rilevare se ¢ in uso una ventola a 3 pin
04 apin.
* 1 x connettore alimentazione ATX 24 pin
* 1 x connettore alimentazione 12 V 8-pin
¢ 1 x connettore audio pannello frontale
e 2 x connettori USB 2.0 (supporto di 4 porte USB 2.0) (supporta
protezione da scariche elettrostatiche)
¢ 1 x connettore USB 3.2 Genl1 (supporto di 2 porte USB 3.2

Genl) (supporto protezione da scariche elettrostatiche)

e AMI UEFI Legal BIOS con interfaccia di supporto multilingue
e Supporta “Plug and Play”

e Eventi di riattivazione conformi a ACPI 5.1

e Supporta jumperfree

e Supporto di SMBIOS 2.3

¢ Regolazione variabile tensione DRAM
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Hardware * Sensore di temperatura: Ventole CPU, CPU/pompa dell'acqua,

Monitor

SO

telaio/pompa dell'acqua

e Tachimetro ventola: Ventole CPU, CPU/pompa dell'acqua,
telaio/pompa dell'acqua

¢ Ventola silenziosa (regolazione automatica velocita in base alla
temperatura della CPU): Ventole CPU, CPU/pompa dell'acqua,
telaio/pompa dell'acqua

¢ Controllo velocita ventola: Ventole CPU, CPU/pompa
dell'acqua, telaio/pompa dell'acqua

¢ Rilevamento CASE OPEN

e Monitoraggio tensione: +12 'V, +5V, +3,3 V, Vcore

* Microsoft® Windows® 10 64 bit

Certificazioni e FCC,CE

o ErP/EuP Ready (& necessaria alimentazione ErP/EuP ready)

* Per informazioni dettagliate sul prodotto, visitare il nostro sito Web: http.//www.asrock.com

A

Prestare attenzione al potenziale rischio previsto nella pratica di overclocking, inclusa la
regolazione delle impostazioni nel BIOS, l'applicazione di tecnologia di Untied Overclocking o
l'utilizzo di strumenti di overclocking di terze parti. L'overclocking puo influenzare la stabilita
del sistema o perfino provocare danni ai componenti e ai dispositivi del sistema. Occorre
eseguirlo a proprio rischio e spese. Non ci riterremo responsabili per possibili danni provocati
da overclocking.
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1.3 Impostazione jumper

L'illustrazione mostra in che modo vengono impostati i jumper. Quando il cappuccio del
jumper ¢ posizionato sui pin, il jumper ¢ "cortocircuitato”. Se sui pin non ¢ posizionato
alcun cappuccio del jumper, il jumper ¢ "aperto”.

W W

Short Open
Jumper per azzerare la CMOS Cortocircuitato: Clear CMOS
(CLRCMOS1) Aperto: Predefinito

Jumper a 2 pin
(vedere pag. 1, n. 18)

CLRCMOSI consente di azzerare i dati presenti nella CMOS. Per azzerare e reimpostare i
parametri del sistema alla configurazione predefinita, spegnere il computer e scollegare il
cavo di alimentazione dalla rete. Attendere 15 secondi, quindi usare un cappuccio jumper
per cortocircuitare i di CLRCMOSI per 5 secondi. Tuttavia, non azzerare la CMOS subito
dopo aver aggiornato il BIOS. Se ¢ necessario azzerare la CMOS dopo I'aggiornamento
del BIOS, ¢ necessario riavviare prima il sistema e in seguito spegnerlo prima di eseguire
l'operazione di azzeramento della CMOS. La password, la data, l'ora e il profilo predefinito
dell'utente saranno azzerati solo se viene rimossa la batteria della CMOS. Ricordarsi di
rimuovere il cappuccio jumper prima di cancellare la CMOS.

Se si azzera la CMOS, puo essere rilevato il case aperto. Regolare l'opzione del BIOS
"Azzerare stato” per azzerare il registro del precedente stato di intrusione nello chassis.
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A

4 Header e connettori su scheda

Gli header e i connettori sulla scheda NON sono jumper. NON posizionare cappucci del jumper
su questi header e connettori. Il posizionamento di cappucci del jumper su header e connettori
provochera danni permanenti alla scheda madre.

Header sul pannello del PLED+ Collegare l'interruttore

sistema

(PANELI a 9 pin)

di reset e l'indicatore dello

(vedere pag. 1, n. 13) 1 stato del sistema sullo chassis
su questo header secondo la
HDLED- X Lo
HDLED+ seguente assegnazione dei pin.

Annotare i pin positivi e negativi

prima di collegare i cavi.

PWRBTN (interruttore di alimentazione):
collegare all'interruttore dell alimentazione sul pannello anteriore dello chassis. E possibile
configurare il modo in cui spegnere il sistema utilizzando l'interruttore dell'alimentazione.

RESET (interruttore di reset):

collegare all'interruttore di reset sul pannello anteriore dello chassis. Premere l'interruttore
di reset per riavviare il computer se il computer si blocca e non riesce ad eseguire un normale
riayvio.

PLED (LED alimentazione del sistema):

collegare all'indicatore di stato dell'alimentazione sul pannello anteriore dello chassis. Il LED
& acceso quando il sistema & in funzione. Il LED continua a lampeggiare quando il sistema si
trova nello stato di sospensione S3. Il LED é spento quando il sistema si trova nello stato di
sospensione S4 o quando é spento (S5).

HDLED (LED di attivita disco rigido):
collegare al LED di attivita disco rigido sul pannello anteriore dello chassis. Il LED é acceso
quando il disco rigido sta leggendo o scrivendo dati.

11 design del pannello anteriore puo cambiare a seconda dello chassis. Un modulo di pannello
anteriore é composto principalmente da interruttore di alimentazione, interruttore di reset,
LED di alimentazione, LED di attivita disco rigido, altoparlante, ecc. Quando si collega il
modulo del pannello anteriore dello chassis a questo header, accertarsi che le assegnazioni del
filo e le assegnazioni del pin corrispondano correttamente.

Connettore LED D?;AE’\':::ER Collegare i LED alimentazione
alimentazione e DUMMY e l'altoparlante a questo
altoparlante s | &S connettore.
(SPK_PLEDI a 7 pin) ] 1)
[
(vedere pag. 1, n. 14) oLeDs |
PLED+
PLED-

dell'alimentazione, l'interruttore
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Connettori Serial ATA3
(SATA3_1:

vedere pag. 1, n. 12)
(Superiore)
(SATA3_2:

vedere pag. 1, n. 11)
(Inferiore)
(SATA3_3:

vedere pag. 1, n. 9)
(Superiore)
(SATA3_4:

vedere pag. 1, n. 10)

(Inferiore)

SATA3_1 SATA3_3

11—

—J —3

SATA3_2 SATA3_4

Questi quattro connettori SATA3
supportano cavi dati SATA

per dispositivi di archiviazione
interna, con una velocita di
trasferimento dati fino a 6,0 Gb/s.
*M2_2, e SATA3_3

condividono le corsie. Se uno

di essi e utilizzato, l'altro sara
disabilitato.

Header USB 2.0
(USB_3_4 a9 pin)
(vedere pag. 1, n. 20)
(USB_5_6 a9 pin)
(vedere pag. 1, n. 19)

Ci sono due connettori su
questa scheda madre. Ciascun
header USB 2.0 puo supportare

due porte.

Header USB 3.2 Genl Vbus Su questa scheda madre cé un
Vbus IntA_PB_SSRX- )

(USB3_56 a 19 pin) IiA_PA_SSRX- mars ssree connettore. Ciascun header USB

IntA_PA_SSRX+ GND
(vedere pag. 1a 8, n.8) onD marsssx- 3.2 Genl puo supportare due

IntA_PA_SSTX- IntA_PB_SSTX+

IntA_PA_SSTX+ GND porte.

GND IntA_PB_D-
IntA_PA_D- IntA_PB_D+
IntA_PA_D+ Dummy
1
Header audio pannello OND ncEs Questo header serve a collegare
. MIC_RET .1 P .
anteriore = ouT ReT i dispositivi audio al pannello
(HD_AUDIOL1 a 9 pin) ST 10 audio anteriore.
vedere pag. 1, n. 25
( pag. & ) out2 L
J_SENSE
ouT2 R
MIC2_R
MIC2_L
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1. L'audio ad alta definizione supporta le funzioni Jack sensing, ma il filo del pannello
Q sullo chassis deve supportare HDA per funzionare correttamente. Seguire le istruzioni
presenti nel nostro manuale e nel manuale dello chassis per installare il sistema.
2. Se si utilizza un pannello audio AC’97, installarlo sull header audio del pannello anteri-

ore seguendo le fasi di seguito:
A. Collegare Mic_IN (MIC) a MIC2_L.

B. Collegare Audio_R (RIN) a OUT2_R e Audio_L (LIN) a OUT2_L.

C. Collegare Ground (GND) a Ground (GND).

D. MIC_RET e OUT_RET servono soltanto per il pannello audio HD. Non é necessario

collegarli per il pannello audio AC’97.

E. Per attivare il microfono anteriore, andare alla scheda “FrontMic” nel pannello di

controllo Realtek e regolare il “Volume di registrazione”.

Connettori ventola chassis

Questa scheda madre ¢ dotata di

FAN_SPEED_CONTROL 4
/ pompa dell'acqua FAN_SPEED 3 tre connettori ventola a 4 pin per
FAN_VOLTAGE 2
(CHA_FAN1/WP a 4 pin) GND 1 il raffreddamento ad acqua del
(vedere pag. 1, n. 26) telaio. Se si decide di collegare una
(CHA_FAN2/WP a 4 pin) o sretn ventola telaio con raffreddamento
(vedere pag. 1, n. 16) FAN—VOLTAGE—CEG";BR& ran_speen_control @d acqua a 3 pin, collegarla al pin
(CHA_FAN3/WP a 4 pin) 1-3.
(vedere pag. 1,n. 17) T2 3 4
Connettore ventola CPU FAN_SPEED Questa scheda madre ¢ dotata
FAN_VOLTAGE_CONTROL
(CPU_FANT a 4 pin) onp | |PAN-SPEED-CONTROL g un connettore per la ventola
(vedere pag. 1, n. 3) della CPU (Ventola silenziosa)
1.2 3 4 . . . .
a4 pin. Se si decide di collegare
una ventola della CPU a 3 pin,
collegarla al pin 1-3.
Connettore ventola CPU / Questa scheda madre & dotata
FAN_SPEED
pompa dell'acqua FAN_VOLTAGE_CONTROL |\ speen controt di un connettore per la ventola
_ a4 pin ella con raffreddamento
(CPU_FAN2/WP a 4 pin) della CPU firedd:
vedere pag. 1, n. T2 5 ad acqua a 4 pin. Se si decide di
(vedere pag. 1, n. 2) d acqua a 4 pin. Se si decide di

collegare una ventola della CPU
con raffreddamento ad acqua a 3

pin, collegarla al pin 1-3.




Connettore di
alimentazione ATX
(ATXPWRI a 24 pin)
(vedere pag. 1, n. 7)

Questa scheda madre & dotata
di un connettore di alimen-
tazione ATX a 24 pin. Per uti-
lizzare un'alimentazione ATX
a 20 pin, collegarla lungo il

pin 1 el pin 13.

Connettore di
alimentazione ATX
dal2V

(ATX12V1 a 8 pin)
(vedere pag. 1,n. 1)

Questa scheda madre ¢ dotata di
un connettore di alimentazione
ATX da 12 V a 8 pin. Per utiliz-
zare un'alimentazione ATX a 4
pin, collegarla lungo il pin 1 e il
pin 5.

Header porta seriale
(COM1 a9 pin)
(vedere pag. 1, n. 21)

RRXD1
DDTR#1
DDSR#1

CCTs#1

Questo header COM1 supporta
un modulo di porta seriale.

Header di intrusione nello
chassis

(CI1 a2 pin)

(vedere pag. 1, n. 15)

GND
Signal

Questa scheda madre supporta
la funzionalita di rilevamento
CASE OPEN che rileva se il
coperchio dello chassis ¢ stato
rimosso. Questa funzione
richiede uno chassis con
caratteristiche di rilevamento

di intrusione nello chassis.

Header TPM
(TPMS1 a 17 pin)
(vedere pag. 1, n. 22)

GND —}

[OTC]— enD
SERIRQ # —O |O4—+3VSB
O
GND —O |O}— LADO
LADT 4O |Of4— +3V
LAD2 —(O|O+— LAD3
HO | O— PCIRST #
+HO|Of— FRAME
AND —O | Of— PCICLK

SMB_DATA_MAIN —

S_PWRDWN # —

SMB_CLK_MAIN —}

Questo connettore supporta il
sistema Trusted Platform Module
(TPM), che puo archiviare in
modo sicuro chiavi, certificati
digitali, password e dati. Un
sistema TPM permette anche di
potenziare la sicurezza della rete,
di proteggere identita digitali

e di garantire l'integrita della

piattaforma.
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Collettore LED AMD FAN
(AMD_FAN_LED1 a 4
pin)

(vedere pag. 1, n. 6)

12VG R B

1l collettore LED AMD FAN
viene utilizzato per collegare la
prolunga LED RGB in dotazione
con dissipatore di calore AMD. I
collegamento del cavo consente
agli utenti di selezionare tra vari
effetti di illuminazione a LED.
Attenzione: Non installare il
cavo LED FAN in senso errato; in
caso contrario, il cavo potrebbe
danneggiarsi.

Collettore LED RGB
(RGB_LED1 a4 pin)
(vedere pag. 1, n. 23)

12VvG R B

Questo connettore viene utilizzato
per collegare la prolunga LED
RGB, che consente agli utenti di
scegliere tra vari effetti di illumi-
nazione a LED.

Attenzione: Non installare il cavo
LED RGB in senso errato; in
caso contrario, il cavo potrebbe
danneggiarsi.

* Fare riferimento a pagina 39

per ulteriori istruzioni su questa

basetta.

Header LED indirizzabile
(ADDR_LEDI a 3 pin)
(vedere pag. 1, n. 24)

78

GND
DO_ADDR
vouT

Questo header serve a collegare il
cavo di estensione del LED indir-
izzabile che consente di scegliere
tra vari effetti luce LED.
Attenzione: Non installare mai
il cavo del LED indirizzabile
secondo un orientamento errato,
altrimento potrebbe danneg-
giarsi.

* Fare riferimento a pagina 40
per ulteriori istruzioni su questa

basetta.
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1 Introduccion

Gracias por comprar la placa base ASRock B450M Pro4 R2.0, una placa base fiable
fabricada segun el rigurosisimo control de calidad de ASRock. Ofrece un rendimiento
excelente con un disefo resistente de acuerdo con el compromiso de calidad y resistencia
de ASRock.

contenido que aparece en este manual estard sujeto a modificaciones sin previo aviso. Si este

Q Ya que las especificaciones de la placa base y el software del BIOS podran ser actualizados, el

manual sufre alguna modificacion, la version actualizada estard disponible en el sitio web de
ASRock sin previo aviso. Si necesita asistencia técnica relacionada con esta placa base, visite
nuestro sitio web para obtener informacion especifica sobre el modelo que esté utilizando.
Podrd encontrar las iiltimas tarjetas VGA, asi como la lista de compatibilidad de la CPU; en el
sitio web de ASRock. Sitio web de ASRock  http://www.asrock.com.

1.1 Contenido del paquete

e Placa base ASRock B450M Pro4 R2.0 (Factor de forma Micro ATX)
¢ Guia de instalacién rdpida de ASRock B450M Pro4 R2.0

e CD de soporte de ASRock B450M Pro4 R2.0

¢ 1xescudo panel E/S

e 2 x Cables de datos Serie ATA (SATA) (Opcional)

e 2 x tornillos para sockets M.2 (Opcional)

79



80

1.2 Especificaciones

Plataforma

CPU

Conjunto de
chips

Memoria

Ranura de
expansion

e Factor de forma Micro ATX

e Disefio de condensador sélido

e Zb6calo AMD AM4
¢ Digi Power design
e Disefio de 10 fases de alimentacion

e AMD Promontory B450

¢ Tecnologia de memoria DDR4 de doble canal

e 4 xranuras DIMM DDR4

e Las CPU de la serie AMD (Matisse) admiten memoria sin
buafer DDR4 3200/2933/2667/2400/2133 ECC y no ECC*

e Las CPU de la serie AMD (Pinnacle Ridge) admiten memoria
sin bufer DDR4 3200+(0C)/2933(0C)/2667/2400/2133 ECC y
no ECC*

e Las CPU de la serie AMD (Picasso) admiten memoria sin bufer
DDR4 2933/2667/2400/2133 ECC y no ECC*

e Las CPU de la serie AMD (Summit Ridge) admiten memoria
sin bufer DDR4 3200+(0C)/2933(0C)/2667/2400/2133 ECC y
no ECC*

¢ Las CPU de la serie AMD (Raven Ridge) admiten memoria sin
bufer DDR4 3200+(0C)/2933/2667/2400/2133 no ECC*

* Para CPU de la serie Ryzen (Picasso y Raven Ridge), ECC sola-
mente se admite con CPU PRO.

* Para obtener mas informacion, consulte la lista de memorias
compatibles en el sitio web de ASRock. (http://www.asrock.com/)
* Consulte la pagina 22 para conocer las frecuencias méximas
compatibles de DDR4 UDIMM.

¢ Capacidad maxima de memoria del sistema: 64GB

¢ Admite médulos de memoria Extreme Memory Profile (XMP)

¢ Contacto 15 Gold en ranuras DIMM

CPU de la serie AMD Ryzen (Matisse, Summit Ridge y Pinnacle
Ridge)

e 1 ranura PCI Express 3.0 x16 (PCIE2:modo x16)*

e 1 ranura PCI Express 2.0 x16 (PCIE3:modo x4)
CPU de la serie AMD Ryzen (Picasso, Raven Ridge)

e 1 ranura PCI Express 3.0 x16 (PCIE2:modo x8)*

e 1 ranura PCI Express 2.0 x16 (PCIE3:modo x4)
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Graficos

Audio

CPU de la serie AMD Athlon
¢ 1 ranura PCI Express 3.0 x16 (PCIE2:modo x4)*
¢ 1 ranura PCI Express 2.0 x16 (PCIE3:modo x4)

* Admite unidad de estado sélido de NVMe como disco de
arranque

e 1 xranura PCI Express 2.0 x1

o Compatible con AMD Quad CrossFireX"™ y CrossFireX""

e Tarjeta grafica de la serie AMD Radeon™ Vega integrada en
APU de la serie Ryzen*
* El soporte real puede variar segtin la CPU
e DirectX 12, Pixel Shader 5.0
e Memoria compartida predeterminada de 2 GB. Memoria
maxima compartida admite hasta 16 GB.
* La memoria compartida méxima de 16GB requiere que haya una
memoria del sistema de 32GB instalada.
e Tres opciones de salida de graficos: D-Sub, DVI-D y HDMI
e Compatible con tres monitores
e Admite HDMI 1.4 con una resoluciéon maxima de 4K x 2K
(4096x2160) a 24Hz / (3840x2160) a 30Hz
¢ AdmiteDVI-D con una resoluciéon maxima de 1920x1200 a
60Hz
¢ Admite D-Sub con una resolucién méxima de 1920x1200 a 60
Hz
¢ Admite Sincronizacién automdtica entre audio y video, color
profundo (12 bpc), xvYCC y HBR (audio de alta tasa de bits)
con puerto HDMI 1.4 (se necesita un monitor compatible con
HDMI)
e Compatible con funciéon HDCP 1.4 con puertos DVI-D y
HDMI 1.4
¢ Admite reproduccién 4K Ultra HD (UHD) con puerto HDMI
1.4

e 7.1 Audio CH HD con Proteccion de contenido (Realtek
ALC892/897 Audio Codec)

¢ Admite proteccion contra sobretensiones
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LAN

E/S en panel
posterior

Almacenami-
ento

¢ PCIE x1 Gigabit LAN 10/100/1000 Mb/s

¢ Realtek RTL8111H

¢ Admite la funcion Reactivacion de LAN

¢ Admite proteccion contra rayos y descargas electrostéticas
(ESD)

¢ Admite Ethernet 802.3az de eficiencia energética

¢ Admite PXE

¢ 1x puerto de raton/teclado PS/2

¢ 1x puerto D-Sub

e 1xpuerto DVI-D

e 1x puerto HDMI

e 2 x Puertos USB 2.0 (admite proteccion contra descargas elec-
trostaticas)

¢ 1 x Puerto USB 3.2 Gen2 Tipo A Port (10 Gb/s) (admite pro-
teccion contra descargas electrostéticas)

¢ 1 x Puerto USB 3.2 Gen2 Tipo C Port (10 Gb/s) (admite protec-
cion contra descargas electrostaticas)

* 4 x Puertos USB 3.2 Genl (admite proteccion contra descargas
electrostaticas)

e 1xPuerto LAN RJ-45 con LED (LED DE ACTIVIDAD/EN-
LACE y LED DE VELOCIDAD)

e Conector de audio HD: Entrada de linea / Altavoz frontal /

Micréfono

e 4x conectores SATA3 de 6,0 Gb/s, compatible con RAID (RAID
0, RAID 1y RAID 10), NCQ, AHCI y conexién en caliente*

*M2_2, y SATA3_3 comparten carriles. Si cualquiera de ellos esta

en uso, el otro se deshabilitard.

e 1x Zbcalo Ultra M.2 (M2_1), compatible con el médulo PCI
Express M.2 tipo 2242/2260/2280 con clave M hasta Gen3 x4
(32 Gb/s) (con Matisse, Picasso, Summit Ridge, Raven Ridge
y Pinnacle Ridge) o Gen3 x2 (16 Gb/s) (con CPU de la serie
Athlon)**

** Admite unidad de estado s6lido de NVMe como disco de ar-
ranque
** Admite el kit U.2 de ASRock

e 1xZbcalo M.2 (M2_2), admite el médulo SATA3 6,0 Gb/s M.2
de tipo 2230/2242/2260/2280 con clave M
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Conector

Funcion de la
BIOS

¢ 1 x Base de conexiones de puerto COM
e 1 x Conector TPM
¢ 1 x Base de conexiones para manipulacion del chasis
e 1x LED de alimentacion y base de conexiones para el altavoz
¢ 1 x Cabezal de indicador LED RGB
* Admite una tira de LED de hasta 12 V/3 A (36 W) en total
¢ 1 x Base de conexiones de LED direccionable
* Admite una tira de LED de hasta 5 V/3 A (15 W) en total
¢ 1x Base de conexiones de LED de ventilador AMD
* La base de conexiones de LED del ventilador AMD admite
bandas de LED con una carga maxima de 3 A (36 W) y una
longitud de hasta 2,5 m.
¢ 1 x Conector para ventilador de la CPU (4 contactos)
* El conector para ventilador de la CPU admite ventilador de la
CPU con una potencia de ventilador de 1 A (12 W) méaxima.
¢ 1 x Conector (4 contactos) para el ventilador de la bomba de
agua/CPU (control de velocidad de ventilador inteligente)
* El ventilador de la CPU/bomba de agua admite ventilador del
disipador por agua con una potencia de ventilador maxima de 2A
(24 W).
¢ 3 x Conectores (4 contactos) para el ventilador de la bomba de
agua/chasis (control de velocidad de ventilador inteligente)
* El ventilador de la bomba de agua/Chasis admite ventilador del
disipador por agua con una potencia de ventilador maxima de 2A
(24 W).
* CPU_FAN2/WP, CHA_FAN1/WP, CHA_FAN2/WP y CHA_
FAN3/WP se pueden detectar automaticamente si se usa el
ventilador de 3 o 4 contactos.
¢ 1 x conector de alimentacion ATX de 24 contactos
* 1 x conector de alimentacion de 12V de 8 contactos
¢ 1 x Conector de audio en el panel frontal
¢ 2 x Bases de conexiones USB 2.0 (admite 4 puertos USB 2.0)
(admite proteccion contra descargas electrostaticas)
¢ 1x base de conexiones USB 3.2 Genl (admite 2 puertos USB 3.2
Genl) (admite proteccion contra descargas electrostaticas)
o BIOS legal UEFI AMI compatible con interfaz grafica de
usuario multilingiie
¢ Compatible con “Plug and Play”
¢ Eventos de reactivacion conformes con ACPI 5.1
¢ Compatible con Jumper FREE
e Admite SMBIOS 2.3
* Miniajuste de voltaje DRAM
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Monitor de
hardware

SO

Certifica-
ciones

Deteccion de temperatura: Ventiladores de la bomba de agua/
chasis, bomba de agua/CPU, CPU

Tacémetro del ventilador: Ventiladores de la bomba de agua/
chasis, bomba de agua/CPU, CPU

Ventilador silencioso (ajuste automatico de la velocidad del
ventilador del chasis por temperatura de la CPU): Ventiladores
de la bomba de agua/chasis, bomba de agua/CPU, CPU
Control de varias velocidades del ventilador: Ventiladores de la
bomba de agua/chasis, bomba de agua/CPU, CPU

Deteccion de CARCASA ABIERTA

Supervision del voltaje: +12 'V, +5V, +3,3 V, Vcore

Microsoft® Windows® 10 64 bits

FCCyCE
Preparado para ErP/EuP (se necesita una fuente de aliment-

acion preparada para ErP/EuP)

* Para obtener informacion detallada del producto, visite nuestro sitio Web: http://www.asrock.com

Tenga en cuenta que hay un cierto riesgo implicito en las operaciones de overclocking, incluido el
A ajuste de la BIOS, aplicando la tecnologia de overclocking liberada o utilizando las herramientas
de overclocking de otros fabricantes. El overclocking puede afectar a la estabilidad del sistema e,

incluso, dafiar los componentes y dispositivos del sistema. Esta operacion se debe realizar bajo

su propia responsabilidad y usted debe asumir los costos. No asumimos ninguna responsabilidad

por los posibles dafios causados por el overclocking.
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1.3 Instalacion de los puentes

La instalacién muestra como deben instalarse los puentes. Cuando la tapa de puente se
coloca en los contactos, el puente queda “Corto”. Si no coloca la tapa de puente en los
contactos, el puente queda “Abierto”

W W

Short Open
Puente de borrado de CMOS Corto: Borrado de CMOS
(CLRCMOS1) Abierto: Predeterminado

; Puente de 2 contactos
(consulte la pag.1, N 18)

CLRCMOSI le permite borrar los datos del CMOS. Para borrar y restablecer los parametros
del sistema a los valores predeterminados de instalacion, apague el ordenador y desenchufe el
cable de alimentacion de la toma de alimentacion. Después de esperar 15 segundos, utilice una
tapa de puente para acortar los contactos en el CLRCMOSI durante 5 segundos. Sin embargo,
no borre el CMOS justo después de que haya actualizado la BIOS. Si necesita borrar el CMOS
cuando acabe de actualizar la BIOS, debera arrancar el sistema primero y, a continuacion,
debera apagarlo antes de que realice el borrado del CMOS. Tenga en cuenta que la contrasefa,
la fecha, la hora y el perfil de usuario predeterminado seran eliminados inicamente si se retira
la pila del CMOS. Acuérdese de retirar la tapa de puente después de borrar el CMOS.

Si borra el CMOS, podrd detectarse la cubierta abierta. Ajuste la opcion del BIOS “Clear
Status” (Borrar estado) para borrar el registro del estado de intrusion anterior del chasis.
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1.4 Conectoresy cabezales incorporados

Cabezal del panel del

sistema

(PANELLI de 9 contactos)
(consulte la pag.1, N° 13) 1

Los cabezales y conectores incorporados NO son puentes. NO coloque tapas de puente sobre
estos cabezales y conectores. Si coloca tapas de puente sobre los cabezales y conectores dafiard de
forma permanente la placa base.

Conecte el interruptor de
alimentacion, restablezca el
interruptor y el indicador del
estado del sistema del chasis a los

valores de este cabezal, segtin los

HDLED- )
HDLED+ valores asignados a los contactos

como se indica a continuacion.
Cerciorese de cuéles son los
contactos positivos y los negativos

antes de conectar los cables.

PWRBIN (Interruptor de alimentacion):
Conéctelo al interruptor de alimentacién del panel frontal del chasis. Deberd configurar la
forma en la que su sistema se apagard mediante el interruptor de alimentacién.

RESET (Interruptor de reseteo):
Conéctelo al interruptor de reseteo del panel frontal del chasis. Pulse el interruptor de reseteo
para resetear el ordenador si éste estd bloqueado y no se puede reiniciar de forma normal.

PLED (Indicador LED de la alimentacién del sistema):

Conéctelo al indicador de estado de la alimentacién del panel frontal del chasis. El indicador
LED permanece encendido cuando el sistema estd funcionando. El indicador LED parpadea
cuando el sistema se encuentra en estado de suspensién S3. El indicador LED se apaga
cuando el sistema se encuentra en estado de suspensién S4 o estd apagado (S5).

HDLED (Indicador LED de actividad en el disco duro):
Conéctelo al indicador LED de actividad en el disco duro del panel frontal del chasis. El
indicador LED permanece encendido cuando el disco duro estd leyendo o escribiendo datos.

El disefio del panel frontal puede ser diferente dependiendo del chasis. Un modulo de panel
frontal consta principalmente de: interruptor de alimentacion, interruptor de reseteo, indicador
LED de alimentacién, indicador LED de actividad en el disco duro, altavoz, etc. Cuando
conecte su médulo del panel frontal del chasis a este cabezal, asegiirese de que las asignaciones
de los cables y los contactos coinciden correctamente.

LED de alimentacion y SPEAKER Conecte el LED de alimentacion
base de conexiones para la s del chasis y el altavoz del chasis
altavoz +5V a esta base de conexiones.
(SPK_PLEDI1 de 7 [e)[e)(e)[e)

1 Q
contactos) i |
(consulte la pag.1, N° 14) P"EPESED,,

PLED-
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Conectores Serie ATA3 ®, = <, Estos cuatro conectores SATA3

(SATA3_1: g m |- g son compatibles con cables de

consulte la pag.1, N.2 12) L L datos SATA para dispositivos de

(Superior) - N almacenamiento interno con una

(SATA3_2: g m m g velocidad de transferencia de

consulte la pag.1, N.° 11) & 1= &S datos de hasta 6,0 Gb/s.

(Inferior) * M2_2,y SATA3_3 comparten

(SATA3_3: carriles. Si cualquiera de

consulte la pag.1, N. 9) ellos estd en uso, el otro se

(Superior) deshabilitard.

(SATA3_4:

consulte la pag.1, N.° 10)

(Inferior)

Cabezales USB 2.0 USB PWR Hay dos bases de conexiones en
5.

(USB_3_4 de 9 contactos)
(consulte la pag.1, N° 20)
(USB_5_6 de 9 contactos)
(consulte la pag.1, N° 19)

esta placa base. Cada cabezal
USB 2.0 admite dos puertos.

P
USB_PWR
Cabezal USB 3.2 Genl Vbus Esta placa base tiene otra base de
Vbus IntA_PB_SSRX-
(USB3_56 de 19 contactos) Inth_PA_SSRX- waressrxe  conexiones. Cada cabezal USB 3.2
, , IntA_PA_SSRX+ GND .
(consulte la pag. 16 8, [ IntA_PB_SSTX- Genl admite dos puertos.
IntA_PA_SSTX- IntA_PB_SSTX+
N.o 8) IntA_PA_SSTX+ GND
GND IntA_PB_D-
IntA_PA_D- IntA_PB_D+
IntA_PA_D+ Dummy

Cabezal de audio del panel
frontal

(HD_AUDIO1 de 9
contactos)

(consulte la pag.1, Ne 25)

ND
PRESENCE#
MIC_RET

Este cabezal se utiliza para
conectar dispositivos de audio al
panel de audio frontal.
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1. El Audio de Alta Definicién (HDA, en inglés) es compatible con el método de sensor de
Q conectores, sin embargo, el cable del panel del chasis deberd ser compatible con HDA
para que pueda funcionar correctamente. Siga las instrucciones que se indican en
nuestro manual y en el manual del chasis para instalar su sistema.

2. Si utiliza un panel de audio AC’97, coléquelo en el cabezal de audio del panel frontal

siguiendo los pasos que se describen a continuacion:
A. Conecte Mic_IN (MIC) a MIC2_L.

B. Conecte Audio_R (RIN) a OUT2_R y Audio_L (LIN) a OUT2_L.
C. Conecte Ground (Conexién a tierra) (GND) a Ground (GND).
D. MIC_RET y OUT_RET se utilizan tinicamente con el panel de audio HD. No es

necesario que los conecte en el panel de audio AC’97.

E. Para activar el micréfono frontal, vaya a la ficha “micréfono frontal” (Front Mic) en

el panel de control de Realtek y ajuste el “Volumen de grabacién” (Recording Volume).

Conectores del ventilador

de la bomba de agua/cha-
) FAN_SPEED_CONTROL 4
sis FAN_SPEED 3
FAN_VOLTAGE 2
(CHA_FAN1/WP de 4 ~ 6N\D 1
contactos)

(consulte la pag.1, N 26)
(CHA_FAN2/WP de 4 ea_vourace_contror|

GND FAN_SPEED_CONTROL

Esta placa base proporciona tres
conectores para el ventilador
del chasis para refrigeracion
por agua de 4 contactos. Si
tiene pensando conectar un
ventilador de disipador por

agua del chasis de 3 contactos,

contactos) conéctelo al contacto 1-3.
(consulte la pag.1, N° 16) —

(CHA_FAN3/WP de 4

contactos)

(consulte la pag.1, N° 17)

Conector del ventilador de Esta placa base contiene un

la CPU conector de ventilador (venti-
(CPU_FANI de 4 FAN_VOLTAGE_cg:??z%fP:iSPEEDJ:ONTROL lador silencioso) de CPU de 4
contactos) contactos. Si tiene pensando
(consulte la pag.1, N.o 3) — 5 conectar un ventilador de CPU

de 3 contactos, conéctelo al
contacto 1-3.

Conector del ventilador de

la bomba de agua/CPU FAN7VOLTAGE700N?\RNC;LSP:AE; SPEED CONTROL
e _SPEED._

(CPU_FAN2/WP de 4

contactos) ——

(consulte la pdg.1, N.° 2)

Esta placa base proporciona
un conector de ventilador de
CPU de refrigeracién por agua
de 4 contactos. Si tiene pen-
sando conectar un ventilador
de disipador por agua de CPU
de 3 contactos, conéctelo al
contacto 1-3.
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Conector de alimentacion Esta placa base contiene un

ATX conector de alimentacion
(ATXPWRI de 24 ATX de 24 contactos. Para
contactos) utilizar una toma de aliment-

(consulte la pag.1, N° 7) acion ATX de 20 contactos,

conéctela en los contactos del

lal 13.
Conector de alimentacion 8 0 5 Esta placa base contiene un
ATX de 12V %%%% conector de alimentaciéon ATX
(ATX12V1 de 8 contactos) b . de 12V y 8 contactos. Para uti-
(consulte la pag.1, N° 1) lizar una toma de alimentacién
ATX de 4 contactos, conéctela
en los contactos del 1 al 5.
Cabezal de puerto serie RRXD1 Este cabezal COM1 admite

DDTR#1

DDSR1 un médulo de puerto serie.
CCTs#1

(COML1 de 9 contactos)
(consulte la pag.1, N° 21)

Cabezal de intrusion de Esta placa base es compatible
chasis k o con la funcién de deteccion
(CI1 de 2 contactos) Signal de CUBIERTA ABIERTA
(consulte la pag.1, N 15) que detecta si se ha retirado

la cubierta del chasis. Esta
funcién requiere un chasis
disenado para la deteccion de
intrusién del chasis.

Cabezal TPM Este conector es compatible con

o b ow %
(TPMSI de 17 contactos) g % 2325 % S el sistema M6dulo de Plataforma
(consulte la pag.1, Ne 22) ., Segura (TPM, en inglés), que
olololo]olo]ololo puede almacenar de forma segura
D‘ . C" ! N‘ z‘ z‘ .’:‘\ claves, certificados digitales,
§2:325z:¢8
g~ - f\ 3 contrasefias y datos. Un sistema
8 g ~
& E‘ o TPM también ayuda a aumentar
@ =
N la seguridad en la red, protege las

identidades digitales y garantiza
la integridad de la plataforma.
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Base de conexiones de
LED de VENTILADOR
AMD
(AMD_FAN_LEDI1 de 4
contactos)

(consulte la pag.1, N° 6)

12VG R B

La base de conexiones de LED de
VENTILADOR AMD se utiliza
para conectar el alagador de LED
RGB incluido con el disipador
AMD. La conexi6n del cable
permite a los usuarios elegir entre
diferentes efectos de iluminacion
de LED.

Precaucion: Nunca instale el
cable de LED del VENTILADOR
con la orientacién incorrecta

ya que, de lo contrario, el cable

puede danarse.

Cabezal de LED RGB
(RGB_LED1 de 4 contac-
tos)

(consulte la pag.1, N° 23)

12V G R B

Esta base de conexiones se utiliza
para conectar el alargador de LED
RGB que permite a los usuarios
elegir entre varios efectos de
iluminacion de LED.
Precaucion: Nunca instale

el cable de LED RGB con la
orientacion incorrecta ya que,
de lo contrario, el cable puede
danarse.

*Consulte la pagina 39 para
obtener mds instrucciones sobre

esta base de conexiones.

Base de conexiones de
LED direccionable
(ADDR_LEDI de 3 con-
tactos)

(consulte la pag.1, N° 24)

90

1
GND
DO_ADDR

vouT

La base de conexiones se usa para
conectar el alargador de LED
direccionable que permite a los
usuarios elegir entre varios efectos
de iluminacién LED.

Precaucion: Nunca instale el
cable de LED direccionable con
la orientacion incorrecta ya que,
de lo contrario, el cable puede
daiiarse.

*Consulte la pagina 40 para
obtener mas instrucciones sobre

esta base de conexiones.
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1 BBepeHne

Braromapym Bac 3a mpuobpeTeHne HaieXXHoI MaTepuHcKoit iaTel ASRock B450M Pro4
R2.0, BBIITyCKaeMoIt TI0f] TOCTOSTHHBIM CTPOIMM KOHTponeM KoMmauuu ASRock. 9ta
MaTepUHCKas I/TaTa 06eceynBaeT BeMMKO/IEIHYI0 IPOU3BOAMUTEIbHOCTD M OTIMYAETCA
HaJIeXHOI KOHCTPYKIMeil B COOTBETCTBUM ¢ TpeboBanmamu komnanun ASRock B

OTHOLICHMM KAa4eCTBa U JONTOBEYHOCTN.

ITo npuuume 06Ho6MeHUS CHEUUPUKAUUU HA MAMEPUHCKYIO NAAIMPOPMY U NPOZPAMMHO20
obecneuenust BIOS codepicumoe Hacmosuezo pyKosodcmea moxcem Obimb usmeHeHo 6e3
npeosapumenvHozo ysedomnenus. IIpu usmereHu: Co0epicuM020 HACMOAU4E20 PYKOBOOCBA
€20 06HO8IEHHAS Bepcust Gydem docmynta Ha ée6-catime ASRock 6e3 npedsapumenviozo
yeedomnerust. IIpu Heo6xo0uUMoCHU mexHUUeCKoi NO00ePHKU, CBAZAHHOU C MAMEPUHCKOTL
naamoti, nocemume 8e6-caiim u Hailoume Ha HeM UHPOPMALUIO 0 MOOETU UCHONb3YeMOil
samu mamepumckoil nnamol. Ha ée6-caiime ASRock maxoe moxcHo Hailmu camolil
nocnednuii nepeyers nododepiucusaemolx VGA-xapm u LII1.

Be6-caiim ASRock http://www.asrock.com.

1.1 KoMmnnekT nocTaBku

® Marepunckas mwiara ASRock B450M Pro4 R2.0 (popm-dakrop Micro ATX)
¢ Kpatkoe pykoBozicTBO 1m0 ycTaHoBKe ASRock B450M Pro4 R2.0

o Jluck ¢ 1O mns ASRock B450M Pro4 R2.0

¢ 1 35KpaH MaHe/lu C IOPTaMi BBOJIa-BbIBOJIA

e 2 kabens nepenaun ganHbix Serial ATA (SATA) (npuobperaoTcs OT/enbHO)
e 2 BunT 151 rHe3fa M.2 (Ipro6peTaoTcst OTAeNIbHO)
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1.2 TexHuYecKne xapaKTepuCTUKM

Mnarpopma

un

Yuncer

Mamatb

e ®opm-dakrop Micro ATX

e (Cxema Ha OCHOBe TBEPAOTE/IbHbIX KOHIEHCATOPOB

e Cokxer AMD AM4
¢ Digi Power design

e Cucrema nuranus 10

¢ AMD Promontory B450

* JIByxkaHanbHas mamaTtb DDR4

e 4 xrHesga DDR4 DIMM

e IIponeccopsr AMD cepun Ryzen (Matisse) nopmep>xuparoT
mopynu mamaTtu DDR4 3200/2933/2667/2400/2133, ECC,
non-ECC u Unbuffered*

e IIpoueccopst AMD cepun Ryzen (Pinnacle Ridge)
nopgep>xuBatoT Moy namaTu DDR4 3200+(0C)/2933
(0C)/2667/2400/2133, ECC, non-ECC u Unbuffered*

 IIpoueccopst AMD cepuu Ryzen (Picasso) nopmep>xuBaroT
mopynmu mamaTtu DDR4 2933/2667/2400/2133, ECC, non-
ECC n Unbuffered*

e IIpoueccopst AMD cepun Ryzen (Summit Ridge)
nopgep>xuBatoT Moy namaTu DDR4 3200+(0C)/2933
(0C)/2667/2400/2133, ECC, non-ECC u Unbuffered*

e IIponeccopsr AMD cepun Ryzen (Raven
Ridge) noxpep>xusaroT Moy mamsatu DDR4
3200+(0C)/2933/2667/2400/2133, non-ECC un Unbuffered*

*Ilns mponeccopos cepuu Ryzen (Picasso n Raven Ridge)
mopynb namaTi ECC nopgep>xuBaeTcs TOMbKO MPOIecCopaMm
PRO.

* ononHuTenbHast nH(pOpMaLys npepcrasieHa B Crmcke
cosMecTiMoit mamsaTu (Memory Support List ) Ha Be6-carite
ASRock. (http://www.asrock.com/)

* MakcumanbHble offep>xuBaeMble yacToTbl DDR4 UDIMM
CM Ha cTp. 22.

e Maxkcumanbubii 06bem O3V: 64 ['6ur

o Iloppmepxka mopmyneit mamat XMP (Extreme Memory
Profile)

e TlosonouenHsle (15 MKM) KOHTaKTHI c10T0B DIMM
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Cnotbl
pacwmpeHus

Fpadpunueckas
nogcucrema

3BYK

IITI cepuin AMD Ryzen (Matisse, Summit Ridge u Pinnacle
Ridge)
¢ 1 cnor PCI Express 3.0 x16 (PCIE2:pexxnm x16)*
e 1 cnor PCI Express 2.0 x16 (PCIE3:pexxnm x4)
IITI cepnin AMD Ryzen (Picasso, Raven Ridge)
¢ 1 cnor PCI Express 3.0 x16 (PCIE2:pexxunm x8)*
e 1 cnor PCI Express 2.0 x16 (PCIE3:pexxnm x4)
IIIT cept AMD Athlon
¢ 1 cnor PCI Express 3.0 x16 (PCIE2:pexxnm x4)*
¢ 1 cnor PCI Express 2.0 x16 (PCIE3:pexxnm x4)

* Tlopep>KMBAOTCA B KaueCTBE 3arpy30uHbIX SSD-ayicky Tuma
NVMe.

e 1 cmor PCI Express 2.0 x1

e Tloppepxxka AMD Quad CrossFireX™ u CrossFireX™

e Bcrpoenubiit Bupieoaziantep AMD Radeon™ cepun Vega B
nponeccopax APU cepun Ryzen*
*MakTideckas MOfifiepKKa 3aBUCUT OT ITpoIjeccopa
e DirectX 12, nukcenbHbIe meiifepsr 5.0
e O6umit 06beM mamsTH 1Mo ymondanmo 2 I'B.
ITopaep)kmBaeTcst MaKCUMa/IbHbII 001N 06beM MaMsATI
mo 16 I'b.
* Il MakcuManbHOro o61ero o6bema namatu 16 I'b
TpebyeTcst yCTAaHOBUTD CUCTEMHYIO ITaMATb eMKOCTBI0 32 I'B.
e Tpu Bupeossixopa: D-Sub, DVI-D 1 HDMI
e [loppepykka paboThI ¢ TPEMSI MOHUTOPAMI
e Ilogpepxuaercss HDMI 1.4 ¢ MakcuMaIbHbIM
paspeennem o 4K x 2K (4096x2160) rpu yacrore
obnoBneHns 24 Iy (3840x2160 1pu 30 Iix)
¢ Ilognepxusaerca DVI-D ¢ MakcuManbHBIM paspelieHneM
70 1920x1200 mpnm 60 Ity
¢ TloppepxuBaercss D-Sub ¢ MakcuMaIbHBIM paspelieHneM
10 1920x1200 mpu 60 Iy
e Tlommepxusatorcs Auto Lip Sync, Deep Color (12 6ut/
nser), xvYCC 1 HBR (High Bit Rate Audio) uepes mopt
HDMI 1.4 (tpe6yercs coorsercByroupit HDMI-mouuTop)
o Tloppepxka dynkiyn HDCP 1.4 gepes nmoprter DVI-D n
HDMI 1.4
e Iloppepixka BoBOAA Bujeo ¢ pasperuenviem 4K Ultra HD
(UHD) na nmopr HDMI 1.4

e 7.1-KaHa/IbHBIN 3BYK BbICOKOIT YeTkocTn HD Audio ¢
3alIUTON JaHHBIX (aygnokozek Realtek ALC892/897)
® 3amuTa OT IepenajoB HaPsXKeHN B 97IeKTPIYECKOI ceTn
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LAN

MopTtbl BBOAA-
BbiBOZa HA
3afHell naHenun

3anomMmuHawwme
ycTpoicTBa

* PCIE x1 Gigabit LAN 10/100/1000 M6urt/c

¢ Realtek RTL8111H

o TloppepxuBaeTcs pobysxpeHue 1o JIBC

e MonHnesammTa 1 3alMTa OT 7eKTPOCTATNYECKIX
paspAnoB

e Tlopmepxusaerca Energy Efficient Ethernet 802.3az

e Ilognepxusaercsa PXE

e 1 nopt PS/2 nna MpIum/KimaByuaTypbl

e 1 nopt D-Sub

e 1 nopr DVI-D

¢ 1 mopr HDMI

e 2 mopta USB 2.0 (c 3a1uToit OT 9/eKTPOCTATIECKUX
paspszoB)

e 1mopr USB 3.2 Gen2 Type-A (10 I'6ur/c) (c 3amuroii ot
9JIEKTPOCTATNYECKIX PA3PSLOB)

e 1 mopt USB 3.2 Gen2 Type-C (10 T'6nt/c) (c 3amuroii ot
9/IEKTPOCTATUYECKUX Pa3ps/ioB)

e 4 moproB USB 3.2 Genl (¢ 3a1uTosi OT 9/EKTPOCTATUIECKIX
paspszoB)

e 1 mopt JIBC RJ-45 ¢ unpukaropamu («AKTUBHOCTB/
Coennnenne» 1 «CKOPOCTb»)

e Pazpemsr HD Audio: muueitubii Bxop / dponTanbhbie AC /
MUKPOOH

* 4 mopra SATA3 co CKOPOCTBIO TIepefiauy JAHHbIX 6,0 [6mT/
¢, mopepkka RAID (RAID 0, RAID 1 u RAID 10), NCQ,
AHCI u «rops4ero nopKmoueHns».*

* O6uue kananoel M2_2, u SATA3_3. Eciu UCTIONb3YeTCsA OfUH
U3 3TUX [ABYX CTIOTOB, BTOPOIT OyfieT OTK/II0YEH.

e 1 cnor Ultra M.2 (M2_1), moppep>XnuBaeTcst MOFY/Ib M.2
PCI Express Tuma 2242/2260/2280 ¢ xmogom M o Bepcum
Gen3 x4 (32 Tout/c) (c Matisse, Picasso, Summit Ridge,
Raven Ridge 1 Pinnacle Ridge) nm Gen3 x2 (16 I'6ur/c) (c
LIIT cepun Athlon)**

** [Topmep>KMBaIOTCA B KaueCcTBe 3arpy30uHbIx SSD-ayckn
Tuna NVMe
** TlopnepskuBaercs kommnekt ASRock U.2.

e 1 cnor M.2 (M2_2), mopaepxusaet Moaynb M.2 SATA3
¢ xmoyoM M Ttuma 2230/2242/2260/2280 co cKOpOCTbIO
nepega4n faHHbIX 6,0 ['6ur/c
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Pasbembl

¢ 1 konogka COM-nopTa
¢ 1 xonogka TPM
* 1 KonofKa A1 JaTYMKa BCKPBITHA KOpPIyca
¢ | KOJIOfKA CBETOAMOFHOTO NHAVIKATOPA INTAHUA 1
KOPITYCHOTO JIMHaMUKa
e 1 konopka cBetopuonHoit RGB-mogcBeTkn
* Ilopmep>KuBaeTcs CBeTOOAHAS TeHTa (MakcuMyM 12 B/3 A,
CYMMAapHOI MOIHOCTBIO 710 36 BT).

* 1 KONOJIKa afipecyeMoii CBETO/IMOIHON MOACBETKI
* TlonmepkuBaeTcs CBeTORMOAHAA TeHTa (MakcuMyMm 5 B/3 A,
CYMMAapHOI MOIJHOCTbIO 7o 15 BT).

e 1 X KO/IOJKA 15 TIOMIK/TIOYEH VST CBETOMOIHON MTOJICBETKI
BeHTUIATOpa AMD.

* Komopka Jyist TOJK/TIOYeHsI CBETOMOHON TTO/[CBETKI
BeHTHAATOpa AMD MOAAepK1BaeT CBETOAMOSHbIE TeHTHI
MOIIHOCTBIO He 6oree 36 Bart (3 A) u muHOIM 10 2,5 M.

* 1 pasbeM i BeHTUIATOpA oxnakaenus 111,

4-KOHTAKTHBII
* PazbeM IPOLeCCOPHOIO BeHTU/IATOPA IOAIEP)KIBAET
BEHTIIATOP C MOTpebsieMbIM TOKOM He 6omee 1 A (12 Br).

* 1 pasbeM [yIA BEHTUIATOPA WV BOZLSHON IIOMITBI BOJSHOTO
oxnaxpaenns LT (4-KoHTaKTHBII) (CMapT-peryniaTop
CKOPOCTH BEHTHU/IATOPA)

* PasbeM /1A IIPOIIeCCOPHOTO KOPIYCHOTO BEHTH/IATOPA MI/IN
BOJISTHOI TIOMIIBI TIOfIfiePXKMBAET BEHTU/IATOP C IOTPEO/IAEMBIM
ToKOM He 6omnee 2 A (24 Br)

® 3 pasbeMbl 1A KOPITYCHOTO BEHTWU/IATOPA VIV BOJAHON
MOMIIBI (4-KOHTAKTHBII) (CMapT-peryisTop CKOpocTn
BEHTUIATOPA)

* PasbeM /A IPOIIeCCOPHOTO KOPITYCHOTO BEHTH/IATOPA M/
BOJISTHOI TIOMIIBI TIOfIfiePXKMBAET BEHTUIIATOP C IOTPEO/IAEMBIM
ToKOM He 6ornee 2 A (24 Br).

* Ina paswemos CPU_FAN2/WP, CHA_FAN1/WP, CHA_
FAN2/WP n CHA_FAN3/WP aBTOMaTI4ecKy Onpesensaercs
THII TIOAK/IIOUEHHOTO BEHTMIATOPA: 3- 1IN 4-KOHTaKTHBIIL.

e | paspem mmnraHusa ATX, 24-KOHTaKTHBIN

¢ 1 pasbem nuTaHuA 12 B, 8-KOHTaKTHbIN

* | ayamopasbeM [yIA NlepeHell MaHem

e 2 xomopku USB 2.0 (4 mopra USB 2.0) (c 3ammroit ot
9/IEKTPOCTATUIECKIUX Pa3PsIOB)

¢ 1 komoaxa USB 3.2 Genl (2 mopra USB 3.2 Genl) (¢

33]].(1/[T0]7I OT 3MEKTPOCTATUIECKIX paSpH,‘C[OB)
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MapameTpbl .

BIOS

KoHTponb .
o6opyaoBaHuA

OnepauunoHHble
cucTembl

Ceptndukauus .

AMI UEFI Legal BIOS ¢ mopziep>XK0it MHOTOSI3bIYHOTO
rpagudeckoro mHTepderica

TMoppneprxka rexuonoruyu «Plug and Play»

CoBMeCTMMOCTD C YIIpaB/IeHNeM SHEPTONOTpeOIeHeM 110
ACPI 5.1

IMonpneprxka ¢yrkiym JumperFree

ToppepxmBaerca SMBIOS 2.3.

Perymuposka HanmpsoxeHnit DRAM

Konrponb Temneparypsl: Bentunarop LIII; Bentunarop
WM IoMIIa BofsAHoro oxnaxenus LI1; Benrtunarop nmm
[IOMIIa BOJIAHOTO OX/IaXKJIeHMs KOpITyca

Taxomerp: Bentunarop LIIT; Bentunarop mmyu momma
BojsiHOTO oxnaxeHus LTI, Bentunarop nim noma
BOJISTHOTO OXJIXK/IeHNS KOpITyca

Becirymuas pa6oTa (¢ aBTOMaTI4eCKOlt pery1npoBKoii
CKOPOCTY BPAllleH!s B 3aBUCUMOCTY OT TeMIIepaTypbl
LIIT): Bentunsarop LIT; Bentunarop uim nomma BOAsTHOTO
oxnmaxzaenns LIT; BeHTUIATOp My NOMIIa BOIAHOIO
OXJTaK/IeHNs KOPITyca

Perynuposka ckopocTtu Bpautenns: Bentunarop LIIT;
BenTunaTop wiy nomma BopAgHoro oxaaxuenns LIT;
BeHTunATOp MM OMIIa BOJIAHOTO OX/TaXKeHMs KOpITyca
JlaTuuK BCKPBITHA KOPITyca

Konrponp Hampsixenuit: +12 B, +5 B, +3,3 B, Vcore
Microsoft® Windows® 10 (64-paspsiHast)
FCC, CE

CoBmectumocTb ¢ ErP/EuP (Heobxopum 610K nmuTaHms,

cooTBeTcTBYOWMIt cranaapry ErP/EuP)

* C dononHumenvHotl uHgopmaueil 06 U0euu MOIHO 03HAKOMUMbCA HA 8eb-catime: http://www.asrock.com

A

Credyem yuumvLéam, 4rmo paszon npoueccopa, 6Kaouas usmerenue Hacmpoex BIOS,
npumenenue mexnonozuu Untied Overclocking u ucnonvsosanue uncmpymenmos pazzona
He3aBUCUMbLX NPOU3BOOUMETIell, CONPseH ¢ onpedeneHHbIM puckom. Paseon npoueccopa
MOXMCer CHU3UMb CMABUNLHOCb CUCeMbL UL 0atce npuﬁecmu K naspembeﬂmo ee

KOMNOHEeHmMos u ycmpoﬂcms. Paseon npoueccopa ocyuiecmesnsaemcs nonv3osarmenem

Ha CO6CmBEHHb112PMCK u 3a cobcmeennblii cuem. Mul He Hecem 0mMBemMcmMeeHHOCMb 3a
803MOJCHbITL YuepO, 6bI36AHHDLTL PA3ZOHOM NPOUECCOPA.
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1.3 YcTtaHOBKa nepemblyek

YcTaHoBKa TIEPEMBIYEK MTOKa3aHa Ha PUCYHKE. Hp]/[ YCTaHOBKE I€PEMBIYKI-KOJIIIaYKa
Ha KOHTAKTbI IEPEMbIIKA «3aMKHYTa». Ecmmn II€pEeMbIYKa-KO/IIIAY0K Ha KOHTAKTbI HE

YCTAHOBJIEHA, IIEPEMBIYKA «PA3OMKHYTa».

W W

Short Open

ITepempruxa copoca 3amkHyTa: Ouncrka KMOII

Hactpoexk CMOS PasomxwuyTo: ITo ymomyanuio
2-KOHTaKTHas IepeMbIuKa

(CLRCMOS1)

(cm. cTp. 1, Ne 18)

CLRCMOSI1 ucnonbayercs s yranenusa gaHabix CMOS. Yto6b1 cOpocutb 1 06HYINTDH
IapaMeTpbl CUCTEMBI Ha HaCTpOIU/IKI/I 10 yMO)'I‘{aHI/IIO, BBIK/TIOYNTE KOMIIPIOTED 1
U3BIEKUTE OTK/TIOYNTE Ka6e}'[b NUTAaHMA OT UCTOYHMKA IIUTAHNA. BbI)K}:[I/ITC 15 CCKyHI[

1 HAKMJTHOI ITepeMbIUKOIl 3aMKHITe KOHTAaKThI pagbeMa CLRCMOSI na 5 cexynp. He
c6pacsiBaiite HacTpoitku CMOS cpasy nocie o6nosnenus BIOS. IIpu HeobxopumocTn
copocuTs HacTpoitku CMOS cpasy nocne o6nosnenns BIOS cxauana nepesarpysure
cucreMy, a 3aTeM BBIK/IIOUNTEe KOMIbIoTep nepef copocom Hactpoek CMOS. Yurure, uTo
TapoJib, JaTa, BpeMsA 1 Ipodu/Ib MOIb30BATEIA 110 YMOTYaHUIO COPACHIBAIOTCA TONBKO B
TOM Crty4ae, eciut ussjeds Garapero CMOS. ITocne copoca nacrpoexk CMOS ne 3abynbre

CHATb HAKNHYIO IIEPEMBIYUKY.

06HyIUMb 3anuch nPpedbidyulezo OnpedesieHuss 6CKPbIMUs KOpRyca, UCHonb3yiime

Q Cépoc nacmpoex CMOS mosncem npusecmu k onpedesieHuro 6ckpuimuio kopnyca. Ymo6ot
napamemp Clear Status (O6Hynumv cocmosnue) BIOS.
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1.4 Konoaku n pa3bemMbl, PaCnoNoXeHHblE Ha CUCTEMHOW
nnarte

A

Konopka cucreMHOi

maHem

(9-xonrakTHas, PANEL1)
(em. ctp. 1, Ne 13)

Pacnonoxcennvle Ha cucmemHoil niame Konooku Uu pasvemol HE sensiomcs nepemvl4Kamul.
HE ycmuﬂumuauﬁme Ha amu KonooKu upafibeMbl nEPEMbI‘tKM-KD/lﬂa%Ku. Yemanoexa
nepemvl4eK-Konnaukos Ha dImu KONOOKU U pa3veMbl MOJHceM 8bl36amMv HeYyCMpPparHumoe
nospzmbeuue CUCMEeMHOTL naamol.

HOHKJ’IIO‘{I/ITC PpacIoIO’KEHHbIE
Ha KOpITyCe BbIK/II04YaTeb
IINTaHNs, KHOIIKY II€pe3arpy3kn

U MTHOMKATOP COCTOAHMA

CHUCTEMBI K 9TOI KOJIOJKE B

HDLED-
HDLED+
COOTBETCTBIUM C paclpefeIeHNEM
KOHTAaKTOB, IPMBEIEHHBIM HIDKE.
Tlepen mopxiroueHneM Kabeei
omnpenennre TIO/IOKUTENIbHBI U
OTpMI.[aTeH])HbHZ KOHTAKThI.
PWRBTN (xnonka numanus):

TTooxniouenue KHONKU NUMAanus, PAcNONoKeHHOl HA nepedHeil nanenu Kopnyca. Moo
Hucmpoumb YlOPﬂaDK BbIK/TIOYEHUSA CUCIEMbL C UCNOTb308AHUEM KHONKU NUMAHUA.

RESET (xnonka nepezazpysxu):

Tlookniouerue KHONKU nepesazpysku CUcmembt, PACHIONIONEHHOT HA nepedHetl naHenu
kopnyca. Haxmume KHONKy nepe3azpy3ku, 4mo0bl nepesanycmunmn KOMnbiomep, eciiu oH
3A6UC U HOPMATILHBLIL 3ANYCK HEBO3MONCEH.

PLED (c6emo0uo0Hviii UHOUKAMOP NUMAaHus cucmemot):

Todxnouenue UHOUKAMOPA COCMOAHUS, PACNOTIONEHHO20 HA nepedHell naHenu Kopnyca.
Ceemoduodnvlii uHouKamop 2opum, K020a cucmema pabomaem. Kozda cucmema
HAX00UMCS 8 pesicume onudanus S3, ceemoduod muzaem. Koeda cucmema naxooumes e
pesicume oxcudanust S4 unu evikaouena (S5), c8emoduod He 2opum.

HDLED (c6emo0uodnuviii unouxamop pabomuol jxecmxozo Oucka):

Ilodkniouerue c6emodu00H020 UHOUKATOPA PAGOMbL HeCmK020 OUCKA, PACNONIONEHHO020 HA
nepeoneti nanenu. CeemoouoOHblil UHOUKAMOP 20pUM, K020 HeCIKUIL OUCK 6bINONIHSEM.
CHUMbIBAHUE UMY 3ANUC OAHHDIX.

Tlepednss nanenv mosxcem Gvimv pasHotl HA PASHLIX KOPHYCAx. B ocosHOM nepeduss namenv
BK/I04AEM 6 CeOSI KHONKY NUMAHUSA, KHONKY nepe3azpy3Ku, c6emoouo0Hblil UHOUKAMOp
NUMAHUS, C6emo0U00HbLE UHOUKAMOP PABOMbL JecnKo20 Oucka, Ounamux u m. 0. ITpu
NOOKI0HeH UL nepedHetl naHenu K dmoii Ko00Ke NPABUILHO NOOKI0YATIME NPOB0OA K
KOHMaKmam.




Konogka cBeTomnogHoro SPEAKER ITpepHasHavena fiyisa
DUMMY
VHAVMKATOPA IIMTAHUSA U DUMMY MOJIK/TIOYEH NS CBETOMOHOTO
AMHAMIKa KOpITyca +g | 5 MHANKATOPA MUTAHUS U
7-koHTaKTHas1, SPK VHaMIKa KOpIyca.
( _ [ Jo[o[o it Py
PLEDI1) I |
PLED+
(cm. cTp. 1, Ne 14) PLED+
PLED-
Pazpemsr Serial ATA3 “ N O1i yethipe pazbema SATA3
© ©
(SATA3_1: |<£ |- I- |<£ TIpeIHa3HAYEeHbI /71 OJKTI0YeHNA
. < < .
cm. cTp. 1, Ne 12) (BepxHumit) o =l =l v kaberneit SATA BHyTpeHHMX
(SATA3_2: ;| R :| 3aIIOMIHAIOIINX YCTPOJICTB ISt
cm. crp. 1, Ne 11) (Hiokunit) E |_ I- E repefadi JaHHBIX CO CKOPOCTBIO
%) %]

(SATA3_3:

cm. cTp. 1, Ne 9) (Bepxuuit)
(SATA3_4:

cm. cTp. 1, Ne 10) (Hiokunit)

10 6,0 T'6ur/c.

* O6uue kaHanb M2_2, n
SATA3_3. Ecnn ucnonb3ayercs
OJIMH 13 9TUX [IBYX C/IOTOB,

BTOPOIT OyeT OTK/II0YEH.

Komomgku USB 2.0
(9-xonrakrHas, USB_3_4)
(em. cTp. 1, Ne 20)
(9-xonrakrHas, USB_5_6)
(

USB_PWR
-

Ha marepunckoii niate nmeercs
nBe konmouku. Kakgas komopgka

USB 2.0 nogaep>xuBaet gsa

; mnopra.
oM. cTp. 1, Ne 19) )
USB_PWR
Komnogku USB 3.2 Genl Vbus Ha marepuHckoit miate mmeeTcs
Vbus. IntA_PB_SSRX-
(19-xonrakTHas, USB3_56) IntA_PA_SSRX- ina_PB_ssrx+  OJTHA KojtojKa. Kaxkmas Komogka
IntA_PA_SSRX+ GND
(Cm. ctp. 1 mmm 8, Ne 8) GND marps_sst- USB 3.2 Genl mopmep>xuBaer fsa
IntA_PA_SSTX- IntA_PB_SSTX+
IntA_PA_SSTX+ GND HopTa'
GND IntA_PB_D-
IntA_PA_D- IntA_PB_D+
IntA_PA_D+ Dummy
1
Aynnoxoozika repepHeit OND nCEs STa KONIOJKa [IpeiHa3HaYeHa JUIsl
MIC_RET o
TaHenm ‘ - ‘ our_RET HOJK/IIOYEHNS ayAUOYCTPOICTB K
(9-KOHTaKTOB, RIEE THepeHeit ayAnonaHesm.
HD_AUDIO1) ‘I I |Q|©|ﬁ>
‘ | Tour2_t
(cm. cTp. 1, Ne 25) J_SENSE
ouT2 R
MIC2_R

Mic2_L

B450M Pro4 R2.0



1. Ayduocucmema 8vic0K020 paspeuerusi noddepicusaem GyHKUUIO PACNOSHABAHUS
pasvema, HO 07151 € NPABUILHOLL PAGOMbL HEO6X0OUMO, HIMOObL NPOBOO NAHENU KOPNYCa
noddepicusan nepedayy cuenanos HDA. VIncmpyKuuu no ycmanoske cucmembt cm. 6
amom pyKosodcmee u pyKosoocmee Ha KOPhyc.

2. Ilpu ucnonvsosanuu ayouonarenu AC’97 nodknouume ee Kk ayouokonooke nepeoHer
nauenu, Kax ykasao danee:

A. IHooknrouume Mic_IN (MIC) xk MIC2_L.

B. Hooxnmouume Audio_R (RIN) xk OUT2_R, Audio_L (LIN) xk OUT2_L.

C. ITooxknwouume nposoo 3asemnernus (GND) k konmaxmy 3azemnenuss (GND).

D. Konmaxmot MIC_RET u OUT_RET ucnonv3yiomcs monvko 075 ayouonameni
svicoK020 paspewienust. IIpu ucnonvzosanuu ayouonanenu AC'97 ux nodkmouamo He
HYIHCHO.

E. Ymobvt akmusuposamv nepedHuti Mukpogon, nepeiidume na sxnaoxy FrontMic
nawenu ynpasnenus Realtek u ompezynupyiime napamemp Recording Volume
(Ipomxocmp 3anucu).

PasbeMbl /151 BeHTU/IATOPA IaHHas cucTeMHas IiaTa
VTV TIOMIIBI BOJISTHOTO OCHall[eHa TpeMsI 4-KOHTAKTHbIMU
OXJIXK/IeHNUA KOpITyca FAN’SPEEDE,S,\(E 2;@% ‘3‘ pasbeMaMu JIsl CUCTeMBI
(4-xonrakrubit CHA_ FAN*VOLEI\?; ? BOJIIHOTO OX/IAX/IEHNUA KOPITyca.
FAN1/WP) 3-KOHTaKTHYIO CUCTEMY BOJITHOTO
(M. cTp. 1, Ne 26) OXJTaXK/IeH!sA KOpITyca ClIeflyeT
(4-xonraxtubiit CHA_ ¢, yoirace conmmgr | TOJK/II0YATh K KOHTaKTaM 1-3.

- - GND FAN_SPEED_CONTROL
FAN2/WP)
(M. cTp. 1, Ne 16) —
(4-xonrakTHbIt CHA_
FAN3/WP)
(em. cTp. 1, Ne 17)
PaspeM BeHTM/IATOPA OTa MaTepuHCKas I1aTa CHabkeHa
OXJTaKZIeHNA Ipolieccopa 4-KOHTaKTHBIM Pa3beMOM JI/IA
(4-xonrakra, CPU_FANI1) MasionyMsilero BeHTunAaTopa HII.
(cm. cTp. 1,Ne 3) FAN_SPEED Ecnu BbI cobupaeTech MOAKITIOYNTD

FAN_VOLTAGE_CONTROL |\ oo con .
- - 3-KOHTaKTHBIN BEHTUTIATOP

OXTaKIEHNA TIpo1eccopa,

e TIOIK/TIOYAliTe ero K KOHTaKTaM 1-3.
PasbeM 14 BeHTUIATOPA JlaHHasA MaTepMHCKas I1aTa
VIV TIOMIIbI BOJAHOI'O OCHallleHa 4-KOHTaKTHbIM
oxnaxaerus L[TT FAN_SPEED Pa3beMoM JI/1sl CUCTEMBI BOZISTHOTO
(4-xonTtaktHbIil CPU_ A D | - |FAN_SPEED_CONTROL  OX/TasK/TeHUA LIII. 3-KOHTAaKTHYIO
FAN2/WP) CHUCTeMY BOJIAHOTO OX/IAXK/IEeHNS
12 3 4

(em. cTp. 1,Ne 2) LTI cnepmyeT mopKmoyaTh K

KOHTaKTaMm 1-3.
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Paszbem muranms ATX
(24-xonrtakra, ATXPWRI)
(em. cTp. 1, Ne 7)

Ora MaTepyHCKas I1aTa
OCHalleHa 24-KOHTAaKTHBIM
paspemoM nuranust ATX. Yro6sr
UCHO/b30BaTh 20-KOHTAKTHBIN
pasbeMm nuranus ATX,
TIOZIK/TIOYMTE €rO BIO/Ib KOHTaKTa 1

¥ KOHTaKTa 13.

Pasbem nutanns

ATX 12 B

(8-xonTakTOB, ATX12V1)
(em. cp. 1, Ne 1)

OTa MaTepMHCKas IIaTa
cHab)KeHa 8-KOHTaKTHBIM
paspemoM muTaHuAa ATX

12 B. Y0651 NCIIONMb30BaTH
4-KOHTaKTHBIN pasbeM MUTAHUA
ATX, OK/TIOUYNTE €TO BOIb

KOHTaKTa 1 1 KOHTaKTa 5.

Konogka
[IOCTIe0BATE/IBHOIO [IOPTA
(9-xonrakrHas, COM1)
(cm. cTp. 1, Ne 21)

RR

XD1

DDTR#1
DDSR#1
CCTS#1

Konogka COM1
MOfiiep>KUBAET IOAK/II0UeHNE
MOy TIOC/Ie[IOBATENIbHOTO

nopra.

Komomka myst matumka
BCKPBITHS KOpITyca
(2-xonrakrHas, CI1)
(em. cTp. 1, Ne 15)

GND

Signal

OTa MaTepMHCKas IIaTa
TIOiIeP>KUBAET TEXHOMOTHIO
OIIpefie/IeHNsA BCKPBITUA KOpITyca
10 CHATUIO BePXHell 4acTn
Kopmyca. [I7151 3Toit TeXHONIOT UM
HeoOXOM KopIryc ¢ yHKIjyeit

OIIpeeIeHNA BCKPbITUA.

Komogka TPM
(17-xonrtakToB, TPMS1)
(cm. cTp. 1, Ne 22)

GND
+3VSB

GND
SERIRQ #
S_PWRDWN #

LADO
+3V

GND
LAD1

LAD3

LAD2

SMB_DATA_MAIN

PCIRST #
FRAME

SMB_CLK_MAIN

PCICLK

adnoS

9roT pasbpem obecriednBaeT
oAePKKy cucreMsl Trusted
Platform Module (TPM), kotopast
crocobHa 06ecreynTb Hale)KHOEe
XpaHeHue KITodelt, InppOBbIX
cepT1KaTOB, IapoIeit u
nmauubix. Cucrema TPM Takoke
OBBIIIAET YPOBEHD CETEBOIT
6e30I1acHOCTH, 3alMIIAeT

1 poBbIe MEeHTUPUKATOPBI

1 0becrieunBaeT 1eOCTHOCTh

1aTOpMBI.
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Komogka s mopkaodeHmst
CBETOJIMOJHOI TIOJICBETKI
BeHTUIATOPa AMD.
(4-xoHTakTHasz, AMD_
FAN_LED1)

(em. cTp. 1, N 6)

12VG R B

Kosopxka fij1s mogKodeHust
CBETORMOMHOI OJICBETKI
BeHTUIATOpa AMD Ciyxut s
MOAK/TIOYEHNST YITMHUTETBHOTO
kabens cBetopmogHoit RGB-

IO CBETKI, KOTOprI‘/‘I IIOCTaBJIACTCS
c kynepom AMD. Ioaxouns
9TOT Kabe/lb, MOXXHO pas/IN4YHble
cBeTOBBIE 3P eKThL.

Buumanne! Kareropuyeckn
3anpemaercs MOAKI0YaTh
Kabenb CBeTOMMOTHOIN MOICBETKI
BEHTWIATOPA C HAPYLIEHNEM
MO/ISIPHOCTH, TAK KAaK 9TO MOXKET
IIPUBECTH K €r0 MOBPEXAECHNIO.

Konopka cBeTommom oI
RGB-nopcBeTKN
(4-xonTakTHas, RGB_
LED1)

(em. cTp. 1, Ne 23)

12VG R B

ITY KONOAKY CITYXKNUT 1A
TIOZIK/TIOYEHNA YIIMHUTETbHOTO
kabensa ceeropmonHoi RGB-
MOZCBETKM, KOTOpast HO3BOJIAET
peann30oBaTh pasInyHble CBETOBbIE
a¢dexTsL.

Buumanne! Kareropmueckn
3anpenraeTcs MOFKII0YATH Kabenb
cBeropnogHoit RGB-mogcBeTkn

C HapylIeHNeM MONAPHOCTH, TaK
KaK 3TO MOKeT IIPUBECTH K ero
TOBPEX/EHNIO.

* JIonONIHUTEIbHbBIE CBEleHU 00
VICTIO/Tb30BAHIUN 3TOI KOTOJKM CM.
Ha cTp. 39.

KOJIOfIKa afIpecyeMoii
CBETOJIMOTHO TTOICBETKI
(3-konrTakTHas, ADDR_
LEDI1)

(M. cTp. 1, Ne 24)

GND
DO_ADDR
vouT

ITa KOMOAKA CITY>KUT I
MMOAK/ITIYECHU A yJII'II/IHI/[TeT[I)HOI‘O
Kaberis afipecyeMoil CBEeTOMOIHOI
MIOfICBETKM, KOTOPast II03BOJLAET
peannsoBaTh pasIMyHbIe CBETOBBIE
addexTsr.

Buumanue! Kareropmyueckn
3anpeuraeTcs MOAKIIOYATh Kabenb
agpecyeMoii CBETOIMOTHOI
TOACBETKY C HapyIleHreM
TIO/LAPHOCTH, TAK KaK 9TO MOXKeT
TIPMBECTH K €T0 NOBPEKIEeHNIO.

* JIonoNHNUTEIbHbBIE CBEleHs 00
VICTIOJIb30BAHUY 9TOV KOTIOIKY CM.
Ha cTp. 40.



B450M Pro4 R2.0

1 Introducao

Obrigado por adquirir a placa mae ASRock B450M Pro4 R2.0, uma confiavel placa mae
ASRock produzida sob rigoroso controle de qualidade consistente. Esta placa principal
oferece um excelente desempenho com um design robusto em conformidade com o
compromisso da ASRock em fabricar produtos de qualidade e resistentes.

contetido deste manual estard sujeito a alteragdes sem aviso prévio. No caso de ocorrerem

Q Como as especificagdes da placa principal e o software do BIOS poderao ser atualizados, o

modificagdes neste manual, a versao atualizada estard disponivel no site da ASRock sem aviso
prévio. Se precisar de assisténcia técnica relacionada a esta placa principal, visite o nosso site
para obter informagoes especificas sobre o modelo que estiver utilizando. Vocé também poderd
encontrar a lista de placas VGA e CPU mais recentes suportadas no site da ASRock. Site da

ASRock http://www.asrock.com.

1.1 Conteudo da embalagem

e Placa-mae ASRock B450M Pro4 R2.0 (Micro ATX Form Factor)
¢ Guia de Instalagdo Répida da ASRock B450M Pro4 R2.0

e CD de Suporte ASRock B450M Pro4 R2.0

e 1 x Painel de E/S

e 2x Cabos de dados Serial ATA (SATA) (Opcional)

e 2 x Parafusos para Soquetes M.2 (Opcional)
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1.2 Especificagdes

Plataforma

CPU

Chipset

Memoéria

Slot de ex-
pansao

e Micro ATX Form Factor

¢ Design de condensador solido

e Soquete AMD AM4
¢ Digi Power design
¢ Design com 10 fases de alimentagao

e AMD Promontory B450

¢ Tecnologia de memoéria DDR4 de dois canais

e 4x Slots DIMM DDR4

e CPUs série AMD (Matisse) suporta DDR4
3200/2933/2667/2400/2133 ECC & ndo-ECC, memoria un-
buffered*

e CPUs série AMD (Pinnacle Ridge) suporta DDR4 3200+
(0C)/2933(0C)/2667/2400/2133 ECC & nao-ECC, memoria
un-buffered*

e CPUs série AMD (Picasso) suporta DDR4
2933/2667/2400/2133 ECC & nao-ECC, memdria un-buffered*

e CPUs série AMD (Summit Ridge) suporta DDR4 3200+
(0C)/2933(0C)/2667/2400/2133 ECC & nao ECC, memoria
un-buffered*

e CPUs série AMD (Raven Ridge) suporta DDR4
3200+(0C)/2933/2667/2400/2133 nao ECC, memdria un-
buffered*

* Para CPUs série Ryzen (Picasso e Raven Ridge), ECC s6 é supor-
tado com CPUs PRO.

* Por favor, consulte a Lista de Suporte de Memoria no site da
ASRock para obter mais informagao. (http://www.asrock.com/)

* Por favor consulte a pagina 22 para suporte de frequéncia
maxima DDR4 UDIMM.

¢ Capacidade maxima da memoria do sistema: 64GB

¢ Suporta médulos de memdria Extreme Memory Profile (XMP)

¢ Contato em Ouro 15u nos slots DIMM

CPUs AMD Série Ryzen (Matisse, Summit Ridge e Pinnacle
Ridge)

e 1 x Slot PCI Express 3.0 x16 (PCIE2:modo x16)*

¢ 1 x Slot PCI Express 2.0 x16 (PCIE3:modo x4)
CPUs AMD Série Ryzen (Picasso, Raven Ridge)

o 1 x Slot PCI Express 3.0 x16 (PCIE2:modo x8)*

¢ 1 x Slot PCI Express 2.0 x16 (PCIE3:modo x4)
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Graficos

Audio

LAN

CPUs AMD Série Athlon
¢ 1 x Slot PCI Express 3.0 x16 (PCIE2:modo x4)*
¢ 1 x Slot PCI Express 2.0 x16 (PCIE3:modo x4)

* Suporta NVMe SSD nos discos de inicializagao
e 1 xslots PCI Express 2.0 x1
e Suporta AMD Quad CrossFireX"™ e CrossFireX""

e AMD Radeon" Integrado Série Vega Gréficas na Série Ryzen
APU*
* Suporte atual pode vairar por CPU
e DirectX 12, Pixel Shader 5.0
* Memoria compartilhada padrao 2GB. Memoéria compartilhada
max suporta até 16GB.
* A memoria compartilhada max de 16GB requer 32GB de
memoria de sistema instalado.
o Trés opgoes de saida de graficos: D-Sub, DVI-D e HDMI
e Suporta configuragio com trés monitores
e Suporta HDMI 1.4 com resolu¢do max. até 4K x 2K (4096x2160)
@ 24Hz / (3840x2160) @ 30Hz
e Suporta DVI-D com resolu¢ao maxima de até 1920x1200 @
60Hz
e Suporta D-Sub com resolugdo méaxima de até 1920x1200 @
60Hz
e Suporta Auto sincronizagao labial, Deep Color (12bpc),
xvYCC e HBR (High Bit Rate Audio) com porta HDMI 1.4 (E
necessario um monitor compativel com HDMI)
e Suporta HDCP 1.4 com Portas DVI-D e HDMI 1.4
e Suporta reprodugao HD Ultra (UHD) 4K com Porta HDMI 1.4

e Audio HD de 7.1 canais com protegio de contetdo (Codec de
audio Realtek ALC892/897)
* Suporta Prote¢ao de Sobretensao

e LAN Gigabit 10/100/1000 Mb/s PCIE x1

e Realtek RTL8111H

e Suporta Wake-On-LAN

o Oferece Suporte a Prote¢ao de Relampago/ESD
o Suporta Energy Efficient Ethernet 802.3az

¢ Suporta PXE
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E/S do painel
posterior

Armazena-
mento

Conector

¢ 1x Porta PS/2 para mouse/teclado

e 1x Porta D-Sub

e 1x Porta DVI-D

e 1x Porta HDMI

e 2 x Portas USB 2.0 (Suporta Protecao ESD)

e 1x Porta USB 3.2 Gen2 Tipo A (10 Gb/s) (Suporta Protecao
ESD)

e 1 x Porta USB 3.2 Gen2 Tipo C (10 Gb/s) (Suporta Protegao
ESD)

e 4 x Portas USB 3.2 Genl (Suporta Prote¢ao ESD)

e 1xPorta LAN RJ-45 com LED (LED ACT/LINK e LED DE
VELOCIDADE)

¢ Fichas de dudio HD: Entrada de Linha / Autofalante Frontal /

Microfone

e 4x Conectores SATA3 6,0 Gb/s, suportaRAID (RAID 0, RAID
1, e RAID 10), NCQ, AHCI e Conexio a Quente*

*M2_2, e SATA3_3 compartilham vias. Se qualquer um deles
estiver em uso, o outro sera desativado.

e 1xsoquete M.2 Ultra (M2_1), suporta chave M tipo
2242/2260/2280 moédulo M.2 PCI Express até Gen3 x4 (32 Gb/s)
(com Matisse, Picasso, Summit Ridge, Raven Ridge e Pinnacle
Ridge) ou Gen3 x2 (16 Gb/s) (com Série Athlon)**

** Suporta NVMe SSD como discos de inicializa¢do
** Suporta Kit ASRock U.2

e 1xSoquete M.2 (M2_2), suporta médulo Chave tipo

2230/2242/2260/2280 M.2 SATA3 6,0 Gb/s

e 1 x Suporte porta COM
¢ 1 x Plataforma TPM
¢ 1 x Gabinete de Alimentac¢do de Instrusido
e 1x LED de alimentagio e Cabegote de Autofalante
¢ 1x Cabegote de LED RGB
* Suporta no total até 12V/3A, Tira de LED de 36W
¢ 1 x Plataforma de LED Ajustéavel
* Suporta no total até 5V/3A, Tira de LED de 15W
¢ 1 x Cabegote de LED Fan AMD
* O suporte de LED do ventilador AMD suporte tiras de LED de
carga maxima de 3A (36W) e comprimento ate 2,5M.
¢ 1 x Conector da ventoinha da CPU (4 pinos)
* O Conector do Ventilador de CPU suporta o ventilador de CPU

de alimentagdo méxima 1A do ventilador (12W).
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Fungées da
BIOS

Monitor de
hardware

SO

Certificacoes

¢ 1 x Conector de Ventilador de CPU/Ventilador da Bomba
de Agua (4 pinos) (Controle de Velocidade de Ventoinha
Inteligente)

* O Ventilador de CPU/Ventilador da Bomba de Agua suporta o
ventilador de refrigerador a 4gua de 2A maximo (24W) poténcia
do ventilador.

* 3 x Conectores de Ventilador de Chassi/Ventilador da Bomba
de Agua (4 pinos) (Controle de Velocidade de Ventoinha
Inteligente)

* O Ventilador de Chassi/Ventilador da Bomba de Agua suporta o
ventilador de refrigerador a d4gua de 2A maximo (24W) poténcia
do ventilador.

* CPU_FAN2/WP, CHA_FAN1/WP, CHA_FAN2/WP e CHA_
FAN3/WP podem detectar automaticamente se ventoinha de 3
pinos ou 4 pinos estd em uso.

¢ 1 x Conector alimentagao ATX 24 pinos

¢ 1 x Conector de energia 8-pinos 12V

¢ 1 x Conector de dudio do painel frontal

e 2 x Plataformas USB 2.0 (Suporta 4 portas USB 2.0) (Suporta
Protegao ESD)

¢ 1x Plataforma USB 3.2 Genl (Suporta 2 portas USB 3.2 Genl)
(Suporta Protegao ESD)

e AMI Legal UEFI BIOS com suporte multilingue GUI
e Suporta “Plug and Play”

e ACPI 5.1 compativel com eventos de despertar

e Suporta jumperfree

e Suporte SMBIOS 2.3

e Multi-ajuste de Voltagem da DRAM

¢ Sensor de Temperatura: CPU, CPU/Bomba de agua, Chassis/
Ventoinhas da bomba de agua

e Tacometro da ventoinha: CPU, CPU/Bomba de dgua, Chassis/
Ventoinhas da bomba de agua

¢ Ventoinha Silenciosa (Auto ajusta velocidade da ventoinha do
chassi pela temperatura da CPU): CPU, CPU/Bomba de 4gua,
Chassis/Ventoinhas da bomba de agua

¢ Controle multi-velocidade da ventoinha: CPU, CPU/Bomba de
agua, Chassis/Ventoinhas da bomba de dgua

e Detecgdo de ABERTURA da CAIXA

¢ Monitoramento da tensdo: +12V, +5V, +3,3V, Vcore

¢ Microsoft® Windows® 10 64-bit

* FCC,CE
e Preparada para ErP/EuP (é necessdria uma fonte de alimen-
tagdo preparada para ErP/EuP) 107
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* Para obter informagoes detalhadas sobre o produto, por favor, visite o nosso site: http://www.asrock.com

A

Por favor, observe que existe um certo risco envolvendo overclocking, incluindo o ajuste das
defini¢oes na BIOS, a aplicagdo de tecnologia Untied Overclocking ou a utilizagao de fer-
ramentas de overclocking de terceiros. O overclocking poderd afetar a estabilidade do sistema ou
mesmo causar danos nos componentes e dispositivos do seu si Ele deve ser realizado por
sua conta e risco. Néo nos responsabilizamos por possiveis danos causados pelo overclocking.
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1.3 Configuragao dos jumpers

A imagem abaixo mostra como os jumpers sdo configurados. Quando a tampa do jumper
¢ colocada nos pinos, o jumper ¢ "Curto". Se nao for colocada uma tampa de jumper nos
pinos, o jumper é "Aberto".

W W

Short Open
Apagar o Jumper CMOS Curto: CMOS
(CLRCMOS1) Aberto: Padrao

de 2 pi
(ver p.1, N2 18) Jumper de 2 pinos

CLRCMOSI permite que vocé apague os dados no CMOS. Para apagar e reinicializar os
parametros do sistema nos valores predefinidos, desligue o computador e desplugue a
tomada da alimentagao. Depois de aguardar 15 segundos, use uma capa de jumper para
fazer curto dos pinos no CLRCMOSI por 5 segundos. No entanto, ndo apague o CMOS
logo ap6s ter realizado a atualizagao da BIOS. Se vocé precisar apagar o CMOS logo
apos ter terminado uma atualizacdo da BIOS, devera primeiro iniciar o sistema e voltar
a encerra-lo antes de apagar o CMOS. Por favor, observe que a senha, data, hora e perfil
padréo do usudrio serdo apagados sé se a bateria CMOS for removida. Por favor, néo se
esquega de retirar a tampa do jumper depois de apagar o CMOS.

Se vocé apagar o CMOS, poderd ser detectada a abertura da caixa. Ajuste a op¢io do
BIOS "Limpar estado” para limpar o registo anterior de estado de intrusdo no chassis.
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1.4 Suportes e conectores onboard

A

Suporte do painel de

sistema

(PAINELL1 de 9 pinos)

Os conectores e suportes onboard NAO sdo jumpers. NAO coloque tampas de jumpers sobre
estes terminais e conectores Colocar tampas de jumpers sobre os terminais e conectores ird
causar danos permanentes a placa-mae.

Ligue o botdo de alimentagdo,
o botéo de reinicializagdo e o

indicador do estado do sistema

(ver p.1,N.213) 1 no chassi deste suporte, de
acordo com a descrigdo abaixo.
HDLED- . .
HDLED+ Observe os pinos positivos e

negativos antes de conectar os

cabos.

PWRBIN (Botio de alimentagdo):
Conecte o botdo de alimentagiao no painel frontal do chassi. Vocé pode configurar a forma
para desligar o seu sistema através do botdo de alimentagao.

RESET (Botdo de reinicializagdo):
Conecte o botdo de reinicializagao no painel frontal do chassi. Pressione o botdo de reiniciali-
zagdo para reiniciar o computador, se ele congela e falha ao realizar um reinicio normal.

PLED (LED de alimentagao do sistema):

Conecte o indicador do estado da alimentagao no painel frontal do chassi. O LED ficard aceso
quando o sistema estiver em funcionamento. O LED ficard piscando quando o sistema estiver
nos estados de suspensio S3. O LED ficard desligado quando o sistema estiver no estado de
suspensdo S4 ou desligado (S5).

HDLED (LED de atividade do disco rigido):
Conecte o LED de atividade do disco rigido no painel frontal do chassi. O LED ficard aceso
quando o disco rigido estiver lendo ou registrando dados.

O design do painel frontal poderd variar dependendo do chassi. Um médulo de painel frontal
consiste principalmente em um botdo de alimentagdo, um botdo de reinicializagdo, um LED
de alimentagao, um LED de atividade do disco rigido, um alto-falante, etc. Ao conectar seu
médulo de painel frontal do chassi a este conector, certifique-se de que os fios e os pinos cor-
respondem de forma correta.
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LED de alimentagéo e
Cabegote de Autofalante
(SPK_PLED1 7 pinos)
(ver p.1,N.c 14)

SPEAKER
DUMMY
DUMMY
v |
Solo[O
1[Jololo

o |
PLED+
PLED+
PLED-

Conecte o LED de alimentagédo
do chassi e o autofalante do

chassi a este cabegote.

Conectores série ATA3
(SATA3_1:

ver p.1, N.° 12) (superior)
(SATA3_2:

ver p.1, N.° 11) (inferior)
(SATA3_3:

ver p.1, N.° 9) (superior)
(SATA3_4:

ver p.1, N.° 10) (inferior)

I—

SATA3_2 SATA3_4

SATA3_1 SATA3_3
—1 =3

—1]

Estes quatro conectores SATA3
suportam cabos de dados
SATA para dispositivos de
armazenamento interno com
uma taxa de transferéncia de
dados de até 6,0 Gb/s.
*M2_2,eSATA3_3
compartilham vias. Se qualquer
um deles estiver em uso, o

outro serd desativado.

Plataformas USB 2.0
(USB_3_4 de 9 pinos)
(ver p.1, N.° 20)
(USB_5_6 de 9 pinos)
(ver p.1,N.° 19)

Ha dois cabecotes nesta placa-
mae. Cada suporte USB 2.0

pode suportar duas portas.

Plataforma USB 3.2 Genl1

Vbus.

Hé um cabegote nesta placa-mae.

. Vbus IntA_PB_SSRX-
(USB3_56 de 19 pinos) ua_Pn_somoc oo Cadasuporte USB 3.2 Genl pode
(ver p.1 ou p.8, N.c 8) m-passm rnesserx.  suportar duas portas.
IntA_PA_SSTX- IntA_PB_SSTX+
IntA_PA_SSTX+ GND
GND IntA_PB_D-
IntA_PA_D- IntA_PB_D+
IntA_PA_D+ Dummy
1
. . . GND . \
Suporte de audio do painel PRESENCE# Este suporte destina-se a
frontal 7‘OULRET conexao dos dispositivos de
(HD_AUDIOL1 de 9 pinos) ol o dudio no painel de dudio frontal.
(ver p.1,N.2 25) our2. L
J_SENSE
ouT2 R
MIC2_R
MIC2_L
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1. O Audio de alta definigdo suporta Sensor de Adaptador, mas o fio do painel no chassi
Q deverd suportar HDA para funcionar corretamente. Por favor, siga as instrugoes no

nosso manual e no manual do chassi para instalar o seu sistema.

2. Se utilizar um painel de dudio AC’97, instale-o no terminal de dudio do painel frontal
de acordo com os passos abaixo:
A. Ligue Mic_IN (MIC) a MIC2_L.
B. Conecte 0 Audio_R (RIN) a OUT2_R e Audio_L (LIN) a OUT2_L.
C. Conecte a ligagio Terra (GND) a Terra (GND).
D. MIC_RET e OUT_RET destinam-se apenas ao painel de dudio HD. Vocé ndo precisa
ligd-los ao painel de dudio AC’97.
E. Para ativar o microfone frontal, vd a guia “Microfone Frontal” no painel de controle
Realtek e ajuste o “Volume de gravagio”.

Chassis / Conectores da Esta placa mae fornece trés
ventoinha de bomba de conectores do chassi de refriger-
) FAN_SPEED_CONTROL 4 o, . .
agua FAN_SPEED 3 agdo a dgua de 4 pinos. Se vocé
(CHA_FAN1/WP de 4 FAN*VOLE,\?; 12 pretende conectar um ventilador
pinos) de refrigeragdo a dgua de chassis
(ver p.1, N.° 26) de 3 pinos, por favor, conecte-o ao
(CHA_FAN2/WP de 4  ran vournce_commor| Pino 1-3.
GND FAN_SPEED_CONTROL
pinos)
(ver p.1,N.° 16) —
(CHA_FAN3/WP de 4
pinos)
(ver p.1,N.2 17)
Conector da Ventoinha da Esta placa mae inclui um conec-
CPU FAN_SPEED tor de ventilador da CPU (Ven-
FAN_VOLTAGE_CONTROL FAN_SPEED_CONTROL
(CPU_FANI1 de 4 pinos) GND T tilador silencioso) de 4 pinos.
(ver p.1, N.° 3) Se vocé pretende conectar um
p P
1.2 3 4

ventilador da CPU de 3 pinos,

por favor, conecte-o ao Pino 1-3.
Conector da ventoinha de Esta placa mée inclui um conec-
bomba de dgua/CPU S tor de ventilador da CPU de
(CPU_FAN2/WP de 4 FAN—V"”"GE—“G’:BR‘;L ran_speeo_controL Tefrigeragdo a agua de 4 pinos.
pinos) Se vocé pretende conectar um
(ver p.1,N.22) R ventilador de refrigeragio a dgua

da CPU de 3 pinos, por favor,

conecte-o ao Pino 1-3.




Conector de alimentagao
ATX

(ATXPWRI1 de 24 pinos)
(ver p.1,N.27)

Esta placa-mae inclui um
conector de alimentagao ATX
de 24 pinos. Para utilizar uma
fonte de alimentagdo ATX de
20 pinos, introduza-a no Pino
1 e Pino 13.

Conector de alimentagao
de 12V ATX

(ATX12V1 de 8 pinos)
(ver p.1,N.o 1)

Esta placa-mae inclui um conec-
tor de alimentac¢ao de 12V ATX
de 8 pinos. Para utilizar uma
fonte de alimentagao ATX de 4
pinos, introduza-a no Pino 1 e
Pino 5.

Suporte da porta serial
(COM1 de 9 pinos)
(ver p.1, N.° 21)

RRXD1

DDTR#1

DDSR#1

CCTs#1

Este suporte COM1 recebe
um modulo da porta serial.

Suporte de intrusao do

Esta placa-maée suporta a fun¢ao

chassi GND de detec¢ao de ABERTURA da
(CI1 de 2 pinos) signal CAIXA que detecta se a tampa
(ver p.1,N.° 15) do chassi foi removida. Esta
fungdo requer um chassi com
design de detecgdo de intrusao.
Suporte TPM R, s w x Este conector suporta um
(TPMS1 de 17 pinos) & % 273 § g § sistema com Mddulo de
(ver p.1, N.2 22) Plataforma Confiavel (TPM), que
pode armazenar com seguranga
% é % % % % E g % chaves, certificados digitais,
g % E‘ é‘ senhas e dados. Um sistema
o S g‘ TPM também ajuda a melhorar
23

a seguranga de rede, a proteger
identidades digitais e a garantir a

integridade da plataforma.
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Cabegote de LED FAN
AMD
(AMD_FAN_LED1 de 4
pinos)

(ver p.1,N.°6)

12VG R B

Cabegote de LED FAN AMD ¢é
usado para conectar o cabo de
extensdo de LED RGB que vem
com dissipador de calor AMD.
A conexdo de cabo permite aos
usuarios escolher entre varios efei-
tos de iluminagdo de LED.
Atencao: Nunca instale o cabo
FAN LED na orientacio errada;
caso contrario, o cabo pode ser
danificado.

Cabegote de LED RGB
(RGB_LEDI de 4 pinos)
(ver p.1, N.° 23)

12VvG R B

Este cabecote é usado para conec-
tar o cabo de extensao de LED
RGB que permite aos usudrios
escolher entre vérios efeitos de
iluminagao LED.

Atengao: Nunca instale o cabo
RGB LED na orientag¢ao errada;
caso contrario, o cabo pode ser
danificado.

* Consulte a pagina 39 para obter
mais informacgdes sobre esta plata-

forma.

Plataforma de LED
Ajustavel

(ADDR_LED1 de 3 pinos)
(ver p.1, N.2 24)
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GND
DO_ADDR
vout

Esta plataforma é usada para
conectar caboi de extensdo
Ajustavel de LED que permite aos
usudrios escolher entre vérios efei-
tos de iluminagao de LED.
Atencgao: Nunca instale o cabo de
LED Ajustavel na orientagio er-
rada, caso contrario o cabo pode
ser danificado.

* Consulte a pagina 40 para obter
mais informacdes sobre esta plata-

forma.
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1 Wprowadzenie

Dzigkujemy za zakupienie plyty gtownej ASRock B450M Pro4 R2.0, niezawodnej ptyty
gléwnej produkowanej z konsekwentnie wykonywang przez firme ASRock, rygorystyczng
kontrolg jako$ci. Plyta ta zapewnia doskonalg jakos¢ dzialania i solidng konstrukgje,
spelniajaca zobowigzanie firmy ASRock do dostarczania produktéw o wysokiej jakosci i
wytrzymatosci.

Poniewaz specyfikacje plyty gléwnej i oprogramowanie BIOS mogq zosta¢ zaktualizowane,
zawartos¢ tego podrecznika moze zostaé zmieniona bez powiadomienia. W przypadku jak-
ichkolwiek modyfikacji tego podrecznika, zaktualizowana wersja bedzie dostepna na stronie
internetowej ASRock, bez dalszego powiadomienia. Jesli wymagana jest pomoc techniczna

w odniesieniu do tej plyty glownej, nalezy odwiedzic strong internetowg w celu uzyskania
specyficznych informacji o uzywanym modelu. Na stronie internetowej ASRock, mozna takze
pobraé liste najnowszych kart VGA i obstugiwanych CPU. Strona internetowa

ASRock http://www.asrock.com.

1.1 Zawartos¢ opakowania

e Plyta gléwna ASRock B450M Pro4 R2.0 (Wspotczynnik ksztaltu Micro ATX)
o Skrécona instrukcja instalacji ASRock B450M Pro4 R2.0

¢ Pomocnicza ptyta CD ASRock B450M Pro4 R2.0

¢ 1x ostona panelu Wejécia/Wyjscia

¢ 2 x kable danych Serial ATA (SATA) (Opcjonalne)

* 2 x $ruby do gniazda M.2 (Opcjonalne)
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1.2 Specyfikacje

Platforma

CPU

Chipset

Pamiec

e Wspdlczynnik ksztattu Micro ATX

¢ Konstrukcja kondensatorami statymi

* Gniazdo AMD AM4
¢ Digi Power design
o Sekcja zasilania 10 Power Phase Design

¢ AMD Promontory B450

¢ Technologia pamieci Dual Channel DDR4

¢ 4x gniazda DDR4 DIMM

e Seria CPU AMD Ryzen (Matisse) z obstuga DDR4
3200/2933/2667/2400/2133 ECC i nie-ECC, pamig¢ niebu-
forowana*

e Seria CPU AMD Ryzen (Pinnacle Ridge) z obstugg DDR4
3200+(0C)/2933(0C)/2667/2400/2133 ECC i nie-ECC,
pamieé niebuforowana*

e Seria CPU AMD Ryzen (Picasso) z obstuga DDR4
2933/2667/2400/2133 ECC i nie-ECC, pamie¢ niebuforow-
ana*

e Seria CPU AMD Ryzen (Summit Ridge) z obstuga DDR4
3200+(0C)/2933(0C)/2667/2400/2133 ECC i nie-ECC,
pamieé niebuforowana*

e Seria CPU AMD Ryzen (Raven Ridge) z obstuga DDR4
3200+(0C)/2933/2667/2400/2133 nie-ECC, pamig¢ niebu-

forowana*

* Dla serii CPU Ryzen (Picasso i Raven Ridge), ECC jest
obstugiwana tylko z CPU PRO.

* Sprawdz liste obstugiwanej pamieci na stronie internetowej
ASRock w celu uzyskania dalszych informacji.
(http://www.asrock.com/)

* Sprawdz strone 22 w celu uzyskania informacji o maksymal-
nej obstugiwanej czestotliwosci DDR4 UDIMM.

e Maks. wielko$¢ pamieci systemowej: 64GB

¢ Obstuga moduléw pamieci Extreme Memory Profile
(XMP)

e 15 pozlacane styki w gniazdach DIMM
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Gniazdo rozsz- Procesor serii AMD Ryzen (Matisse, Summit Ridge oraz
erzenia Pinnacle Ridge)
¢ 1x gniazdo PCI Express 3.0 x 16 (tryb PCIE2:x16)*
¢ 1x gniazdo PCI Express 2.0 x16 (tryb PCIE3:x4)
Procesor serii AMD Ryzen (Picasso, Raven Ridge)
¢ 1x gniazdo PCI Express 3.0 x 16 (tryb PCIE2:x8)*
¢ 1x gniazdo PCI Express 2.0 x16 (tryb PCIE3:x4)
Procesor serii AMD Athlon
¢ 1x gniazdo PCI Express 3.0 x 16 (tryb PCIE2:x4)*
e 1x gniazdo PCI Express 2.0 x16 (tryb PCIE3:x4)

* Obstuga SSD NVMe, jako dyskéw rozruchowych
¢ 1x gniazdo PCI Express 2.0 x1
¢ Obstuga AMD Quad CrossFireX"™ i CrossFireX"™

Grafika e Zintegrowana karta graficzna AMD Radeon™ serii Vega w
APU serii Ryzen*
* Rzeczywista obstuga zalezy od CPU
e DirectX 12, Pixel Shader 5.0
e Pamie¢ wspotdzielona, domyélnie 2GB. Maksymalnie
pamiec wspéldzielona obstuguje do 16GB.
* Maksymalna pamie¢ wspotdzielona 16GB wymaga
zainstalowania 32GB pamieci systemowe;.
e Opgje trzech wyjs¢ graficznych: D-Sub, DVI-D i HDMI
¢ Obstuga trzech monitoréw
e Obstuga HDMI 1.4 z maks. rozdzielczoscia do 4K x 2K
(4096x2160) przy 24Hz / (3840x2160) przy 30Hz
e Obstuga DVI-D z maks. rozdzielczo$cig do 1920x1200
przy 60Hz
¢ Obstuga D-Sub z maks. rozdzielczo$cig do 1920x1200 przy
60Hz
¢ Obstuga Auto Lip Sync, Deep Color (12bpc), xvYCC i HBR
(High Bit Rate Audio) z portami HDMI 1.4 (Wymagany
monitor zgodny z HDMI)
e Obstuga HDCP 1.4 z portami DVI-D i HDMI 1.4
¢ Obstuga odtwarzania 4K Ultra HD (UHD) z portem
HDMI 1.4
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Audio

LAN

Tylny panel
Wejscia/Wyjscia

Przechowywanie

e Audio HD 7.1 CH z zabezpieczeniem tresci (Kodek audio
Realtek ALC892/897)
¢ Obstuga zabezpieczenia przed przepieciami

¢ 1x PCIE Gigabit LAN 10/100/1000 Mb/s

e Realtek RTL8111H

* Obstuga Wake-On-LAN

¢ Obstuga zabezpieczenia przed wytadowaniami atmosferyc-
znymi/ESD

e Obstuga Energy Efficient Ethernet 802.3az

e Obstuga PXE

* 1x port myszy/klawiatury PS/2

e 1xport D-Sub

e 1xport DVI-D

e 1xport HDMI

e 2x porty USB 2.0 (Obsluga zabezpieczenia ESD)

e 1xport USB 3.2 Gen2 typu A (10 Gb/s) (Obstuga zabez-
pieczenia ESD)

e 1xport USB 3.2 Gen2 typu C (10 Gb/s) (Obstuga zabez-
pieczenia ESD)

e 4xporty USB 3.2 Genl (Obsluga zabezpieczenia ESD)

e 1xport LAN RJ-45z LED (LED ACT/LINK i LED
SPEED)

* Gniazda audio HD: Wejcie liniowe / Glosnik przedni /
Mikrofon

e 4xzlgcza SATA3 6,0 Gb/s, obstuga RAID (RAID 0, RAID
1iRAID 10), NCQ, AHCI i Hot Plug*

* Sciezki wspoldzielone przez M2_2 i SATA3_3. Jezeli ktéra-
kolwiek z nich jest uzywana, pozostata zostanie wylaczona.

¢ 1x gniazdo Ultra M.2 (M2_1), obstuga Key M typu
2242/2260/2280 modutu M.2 PCI Express do Gen3 x4 (32
Gb/s) (z Matisse, Picasso, Summit Ridge, Raven Ridge oraz
Pinnacle Ridge) lub Gen3 x2 (16 Gb/s) (z serii Athlon)**

** Obstuga SSD NVMe, jako dyskéw rozruchowych
** Obstuga ASRock U.2 Kit

e 1x gniazdo M.2 (M2_2), obstuga Key M typu
2230/2242/2260/2280 modutu M.2 SATA3 6,0 Gb/s
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Zlacze

Funkcja BIOS

e 1x zlacze gtéwkowe portu COM
¢ 1x zlacze gtéwkowe TPM
¢ 1x zlacze gtéwkowe funkcji naruszenia obudowy
¢ 1xdioda LED zasilania i zlgcze gléwkowe glosnika
¢ 1x ztacze gtéwkowe LED RGB
* Obstuga tacznie do 12V/3A, pasek LED 36W
¢ 1x Adresowalne zfgcze gtéwkowe LED
* Obstuga tacznie do 5V/3A, pasek LED 15W
¢ 1x ztacze gtéwkowe LED wentylatora AMD
* Zlacze gtéwkowe LED wentylatora AMD obstuguje paski
LED o maksymalnym obcigzeniu 3A (36 W) i dlugosci do 2,5
m.
¢ 1x zlacze wentylatora CPU (4-pinowe)
* Zlacze wentylatora CPU obstuguje wentylator CPU
maksymalnym pradem zasilania wentylatora 1A (12W).
* 1 x zlgcze wentylatora CPU/pompy wodnej (4-pinowe)
(Inteligentne sterowanie predkoscia obrotowa wentylatora)
* Zkacze wentylatora CPU/pompy wodnej obstuguje
wentylator uktadu chlodzenia maksymalnym pradem zasilania
wentylatora 2A (24W).
* 3 xzigcza wentylatora obudowy/pompy wodnej (4-pinowe)
(Inteligentne sterowanie predkoscia obrotowa wentylatora)
* ZIacze wentylatora obudowy/pompy wodnej obstuguje
wentylator uktadu chlodzenia maksymalnym pradem zasilania
wentylatora 2A (24W).
* CPU_FAN2/WP, CHA_FAN1/WP, CHA_FAN2/WP i CHA_
FAN3/WP moze automatycznie wykrywac, jesli uzywany jest
wentylator 3-pinowy lub 4-pinowy.
e 1x 24 pinowe zlgcze zasilania ATX
* 1x 8 pinowe zlacze zasilania 12 V
¢ 1 x zlgcze audio na panelu przednim
o 2 x zlacza gtéwkowe USB 2.0 (Obstuga 4 portéw USB 2.0)
(Obstuga zabezpieczenia ESD)
e 1x porty gltéwkowe USB 3.2 Gen1 (obstuga 2 portéw USB
3.2 Genl) (obstuga zabezpieczenia ESD)

¢ Obstuga starszych wersji BIOS AMI UEFI z
wielojezycznym GUI

¢ Obstuga “Plug and Play”

* Zgodnos¢ zdarzen wybudzania z ACPI 5.1

e Obstuga bezzworkowa

e Obstuga SMBIOS 2.3

¢ Wielokrotna regulacja napiecia DRAM
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Monitor sprzetu * Wykrywanie temperatury: CPU, CPU/pompa wodna,
wentylatory obudowy/pompy wodnej
e Obrotomierz wentylatora: CPU, CPU/pompa wodna,
wentylatory obudowy/pompy wodnej
e Cichy wentylator (Automatyczna regulacja predkoéci
obrotowej wentylatora obudowy przez temperature CPU):
CPU, CPU/pompa wodna, wentylatory obudowy/pompy
wodnej
¢ Kontrola wielu predkosci obrotowych wentylatora: CPU,
CPU/pompa wodna, wentylatory obudowy/pompy wodnej
e Wykrywanie OTWARCIA OBUDOWY
¢ Monitorowanie napiecia: Napiecie rdzenia Vcore +12 'V,
+5V,+3,3V
System opera-
cyjny
Certyfikaty e FCC, CE

* Gotowos¢ do obstugi ErP/EuP (Wymagane zasilanie z
gotowoscig obstugi ErP/EuP)

¢ Microsoft® Windows® 10 64-bitowy

* Dla uzyskania szczegélowej informacji o produkcie, nalezy odwiedzic naszq strong internetowg: http://www.asrock.com

Nalezy pamietal, ze przetaktowywanie jest zwigzane z pewnym ryzykiem, wlgcznie z regulacjg

A ustawieri w BIOS, zastosowaniem Untied Overclocking Technology lub uzywaniem narzedzi
przetaktowywania innych firm. Przetaktowywanie moze wpltywac na stabilnos¢ systemu lub
nawet powodowac uszkodzenie komponentow i urzgdzen systemu. Powinno to zosta¢ zrobione
na wlasne ryzyko i koszt. Nie odpowiadamy za mozliwe uszkodzenia spowodowane prze-
taktowywaniem.
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1.3 Ustawienia zworek

Ta ilustracja pokazuje ustawienia zworek. Po umieszczeniu nasadki zworki na pinach, zworka

jest “Zwarta”. Jesli nasadka zworki nie jest umieszczona na pinach, zworka jest “Otwarta”

W W

Short Open

Zworka usuwania danych Zwarcie: Usuniecie danych
z pamieci CMOS z pamigci CMOS
(CLRCMOS1) 2-pinowa zworka Otwarcie: Domyslne

(sprawdz s.1, Nr 18)

CLRCMOS1 umozliwia usuniecie wszystkich danych z pamieci CMOS. Aby usuna¢

i zresetowa¢ parametry systemu do ustawient domyslnych, wytacz komputer i odtacz
przewdd zasilajacy od zasilania. Po odczekaniu 15 sekund, uzyj nasadke zworki do
zwarcia pinéw CLRCMOSI na 5 sekund. Jednak, nie nalezy usuwa¢ danych z pamieci
CMOS zaraz po wykonaniu aktualizacji BIOS. Jesli wymagane jest usunigcie danych z
pamigci CMOS po zakonczeniu aktualizacji BIOS, przed rozpoczeciem usuwania danych
z pamigci CMOS nalezy najpierw uruchomic system, a nastgpnie wylaczy¢ go. Nalezy
pamietad, ze hasto, data, czas i domyélny profil uzytkownika zostang usuniete tylko po

wyjeciu baterii CMOS. Nalezy pamietaé, aby po usunigciu danych z pamigci CMOS,
usung¢ nasadke zworki.

luj opcje BIOS “Clear Status (Stan usuwania)”, aby usungc zapis poprzedniego stanu

Q Po usunigciu danych z pamieci CMOS, moze by¢ wykrywane otwarcie obudowy. Wyregu-
naruszenia obudowy.
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1.4 Wbudowane ztacza gtdwkowe i inne ztacza

Wbudowane zlgcza gléwkowe i inne zlgcza sq bezzworkowe. NIE nalezy umieszczac zworek
A nad tymi zlgczami glowkowymi i zlgczami. Umieszczanie zworek nad zlgczami glowkowymi i
ztgczami spowoduje trwale uszkodzenie plyty gléwnej.

Ztacze gtowkowe na pan- Podlacz do tego ztacza
elu systemu

(9-pinowe PANELL)

glowkowego przetacznik

zasilania, przelacznik

sprawdz s.1, Nr 13 1 resetowania i wskaznik stanu
p
systemu na obudowie, zgodnie z
HDLED- .. .
HDLED+ pokazanym ponizej przydzialem

pinéw. Przed podigczeniem
kabli nalezy zapisa¢ pozycje

pinéw plus i minus.

PWRBTN (Przelgcznik zasilania):
Podlgcz do przelgcznika zasilania na panelu przednim obudowy. Mozna skonfigurowaé
sposéb wylgczania systemu z uzyciem przetgcznika zasilania.

RESET (Przelgcznik resetowania):
Podlgcz do przelgcznika resetowania na panelu przednim obudowy. Nacisnij przelgcznik
resetowania w celu ponownego uruchomienia k

putera, jesli komp zawiesi sig i nie
wykona normalnego ponownego uruchomienia.

PLED (Dioda LED zasilania systemu):

Podlgczenie do wskaznika stanu zasilania na panelu przednim obudowy. Ta dioda LED jest
wlgczona podczas dziatania systemu. Ta dioda LED miga, gdy system znajduje sig w stanie

uspienia S3. Ta dioda LED jest wylgczona, gdy system znajduje si¢ w stanie uspienia S4 lub
wylgczenia zasilania (S5).

HDLED (Dioda LED aktywnosci dysku twardego):
Podlgczenie do diody LED aktywnosci dysku twardego na panelu przednim obudowy. Dioda
LED jest wlgczona, podczas odczytu lub zapisu danych przez dysk twardy.

Konstrukcja panelu przedniego zalezy od obudowy. Modut panelu przedniego zawiera przede
wszystkim przelgcznik zasilania, przelgcznik resetowania, diode LED zasilania, diode LED

aktywnosci dysku twardego, glosnik, itd. Po podlgczeniu modutu panelu przedniego obudowy
do tego zlgcza glowkowego upewnij sig, ze jest prawidtowo dopasowany przydziat przewodow

i przydzial pinéw.
Dioda LED zasilania i SPEAKER Podlgcz to tego ztacza
DUMMY
ztacze gtowkowe glo$nika DUMMY gléwkowego diode LED
(7-pinowe SPK_PLED1) v | zasilania obudowy i gloénik
(sprawdz s.1, Nr 14) olo obudowy .
’  e)(e]e)
|
PLED+|
PLED+
PLED-
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ZYgcza Serial ATA3 o, =, Te cztery ztacza SATA3
(SATA3_1: g g obstuguja kable danych SATA dla
sprawdz s.1, Nr 12) 5 Ik S wewnetrznych urzadzen pamieci
(Gérny) - N z szybko$cig transferu danych do
(SATA3_2: 2 2 6,0 Gb/s.
sprawdz s.1, Nr 11) okl lHa * Sciezki wspétdzielone przez
(Dolny) M2_2 i SATA3_3. Jezeli
(SATA3_3: ktdrakolwiek z nich jest uzywana,
sprawdz 5.1, Nr 9) (Gorny) pozostala zostanie wylaczona.
(SATA3_4:
sprawdz s.1, Nr 10)
(Dolny)
Zkacza gtéwkowe USB 2.0 USB PWR Na tej plycie gtéwnej znajduja

o

(9-pinowe USB_3_4)
(sprawdz s.1, Nr 20)
(9-pinowe USB_5_6)
(sprawdz s.1, Nr 19)

sie dwa zlacza glowkowe.
Kazde zlacze gtowkowe USB 2.0
moze obstugiwa¢ dwa porty.

P-
USB_PWR
Z¥acza gtéwkowe USB 3.2 Vous Na tej plycie gléwnej znajduje sie
Genl i o s i seis jedno ztacze gtowkowe. Kazde
(19-pinowe USB3_56) T e 1OIG ma pe ss. zkacze glowkowe USB 3.2 Genl
IntA_PA_SSTX- IntA_PB_SSTX+
(sprawdz s.1 lub 8, Nr 8) IntA_PA_SSTX anp moze obstugiwa¢ dwa porty.
non> 1010 o ov
IntA_PA_D+ Dummy
Zkycze glowkowe audio ND cences To ztgcze gléwkowe stuzy do
. MIC_RET . , .
panelu przedniego ‘ out Rer podlaczania urzadzen audio do
(9-pinowe HD_AUDIO1) o) C‘) przedniego panelu audio.
, | RE
(sprawdz s.1, Nr 25) ourz.L
J_SENSE
ouT2 R
MIC2_R
MIC2_L
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1. High Definition Audio obstuguje wykrywanie gniazda, ale aby dziatac prawidtowo
Q przewdd panelu na obudowie musi obstugiwaé HDA. W celu instalacji systemu nalezy

wykonaé instrukcje z naszego podrecznika i podrecznika obudowy.

2. Jesli uzywany jest panel audio AC’97, nalezy go zainstalowac w zlgczu glowkowym
audio panelu przedniego, poprzez wykonanie wymienionych ponizej czynnosci:
A. Podlgcz Mic_IN (MIC) do MIC2_L.
B. Podtgcz Audio_R (RIN) do OUT2_R i Audio_L (LIN) do OUT2_L.
C. Podlgcz uziemienie (GND) do uziemienia (GND).
D. MIC_RET i OUT_RET stuzg wylgcznie dla panelu audio HD. Nie nalezy ich
podlgczaé dla panelu audio AC’97.
E. Aby uaktywnic mikrofon przedni, przejdz do zaktadki “FrontMic” w panelu Realtek
Control i wyreguluj “Glosnos¢ nagrywania’.

Z}acza [wentylatora Ta plyta gtéwna udostepnia

pompy wodnej obudowy FAN. SPEED CONTROL ,  trzy 4-pinowe zlacza obudowy

(4-pinowe CHA_FAN1/ FAN_SPEED 3 wentylatora chlodzenia wodnego.

FAN_VOLTAGE 2

WP) GND 1 Jesli planowane jest podiaczenie

(sprawdz s.1, Nr 26) 3-pinowego wentylatora

(4-pinowe CHA_FAN2/ R chtodzenia wodnego obudowy,

WP) FANJOLTAGE&Z';BR& ran_speen_control Nalezy go podiaczy¢ do pindw 1-3.

(sprawdz s.1, Nr 16)

(4-pinowe CHA_FAN3/ T2 3 4

WP)

(sprawdz s.1, Nr 17)

Zacze wentylatora CPU Ta plyta gtéwna udostepnia

(4-pinowe CPU_FANT1) FAN_SPEED 4-pinowe zlacze wentylatora CPU

FAN_VOLTAGE_CONTROL
(sprawdz s.1, Nr 3) GNp | | FAN-SPEED_CONTROL (Cjchy wentylator). Jesli planow-
ane jest podlaczenie 3-pinowego
rees wentylatora CPU, nalezy je
podlaczy¢ do pindw 1-3.
Zkacze wentylatora pompy Ta plyta gtéwna udostepnia
wodnej /CPU FAN_SPEED 4-pinowe zlacze obudowy
FAN_VOLTAGE_CONTROL

(4-pinowe CPU_FAN2/ onp | |FAN-SPEED_CONTROL wentylatora chodzenia wod-

WP) nego CPU. Jedli planowane jest
1.2 3 4

(sprawdz s.1, Nr 2) podlaczenie 3-pinowego wentyla-
tora chlodzenia wodnego CPU,

nalezy je podtaczy¢ do pinéw 1-3.




ZYacze zasilania ATX
(24-pinowe ATXPWRI)
(sprawdz s.1, Nr 7)

Ta plyta gtéwna udostepnia
24-pinowe zlacze zasi-

lania ATX. W celu uzycia
20-pinowego zasilacza ATX,
nalezy podlaczy¢ je wzdluz
pinu 1 i pinu 13.

Zkacze zasilania ATX 12V
(8-pinowe ATX12V1)
(sprawdz s.1, Nr 1)

Ta plyta gtéwna udostepnia
8-pinowe ztgcze zasilania ATX
12 V. W celu uzycia 4-pinowego
zasilacza ATX, nalezy podlaczy¢

je wzdtuz pinu 1 i pinu 5.

Z¥ycze gtowkowe portu
szeregowego
(9-pinowe COM1)
(sprawdz s.1, Nr 21)

RRXD1

DDTR#1
DDSR#1
CCTs#1

To ztacze glowkowe COM1
obstuguje modut portu

szeregowego.

Ztacze gtowkowe czujnika
naruszenia obudowy
(2-pinowe CI1)

(sprawdz s.1, Nr 15)

GND
Signal

Ta plyta gtéwna obstuguje
funkcje wykrywania OTWARCIA
OBUDOWY, ktéra wykrywa
zdjecie pokrywy obudowy.

Ta funkcja wymaga obudowy

z konstrukcjg wykrywania

naruszenia obudowy.

Zacze gtowkowe TPM
(17-pinowe TPMS1)
(sprawdz s.1, Nr 22)

GND
+3VSB
LADO
+3V
LAD3
PCIRST #
FRAME
PCICLK

GND
SERIRQ #

S_PWRDWN #

GND
LAD1
LAD2

ans

SMB_CLK_MAIN

SMB_DATA_MAIN

To zlacze obstuguje system
Trusted Platform Module
(TPM), ktory moze bezpiecznie
przechowywac klucze,
certyfikaty cyfrowe, hasta i dane.
System TPM pomaga takze w
zwigkszeniu zabezpieczenia sieci,
ochronie cyfrowych danych
osobowych i zapewnieniu

integralnosci platformy.

125

B450M Pro4 R2.0



Zkacze gtowkowe LED Zkacze glowkowe LED wentyla-
wentylatora AMD 1 tora AMD jest uzywane do
(4-pinowe AMD_FAN_ 12ve R B podlaczenia przedtuzacza LED
LED1) RGB, dostarczonego z radia-
(sprawdz s.1, Nr 6) torem AMD. Polgczenie kablowe
umozliwia uzytkownikom wybér
spoérod réznych efektow Swiatta
LED.
Ostrzezenie: Nigdy nie nalezy
instalowa¢ kabla LED wentylato-
ra w nieprawidtowym kierunku;
w przeciwnym razie kabel moze
zosta¢ uszkodzony.
Zkacze gtéwkowe LED ) To zlacze gtowkowe jest uzywane
RGB e R B do podtaczenia przedluzacza

(4-pinowe RGB_LED1)
(sprawdz s.1, Nr 23)

LED RGB, ktéry umozliwia
uzytkownikom wybér spoéréd
réznych efektow $wiatta LED.
Ostrzezenie: Nigdy nie nalezy
instalowa¢ kabla LED RGB w
nieprawidlowym kierunku; w
przeciwnym razie kabel moze
zostac uszkodzony.

*Dalsze instrukcje dotyczace
tego ztacza glowkowego nalezy

sprawdzi¢ na stronie 39.

Adresowalne ztgcze

gtéwkowe LED !
(3-pinowe ADDR_LED1) Do_ADggD

(sprawdz s.1, Nr 24) vout

126

To ztacze glowkowe jest uzywane
do podiaczenia adresowal-

nego przedtuzacza LED, ktory
umozliwia uzytkownikom wybér
spoérod réznych efektow Swiatta
LED.

Ostrzezenie: Nigdy nie nalezy
instalowa¢ adresowalnego
kabla LED w nieprawidlowym
kierunku; w przeciwnym razie
kabel moze zosta¢ uszkodzony.
*Dalsze instrukcje dotyczace
tego zlacza gtowkowego nalezy
sprawdzi¢ na stronie 40.
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(1 olA 18 W 25 23 4

)

CLRCMOS1 & AHg-3to] CMOS ol 448 dlol 8 & A& 4 &tk A =8 5
e 2 A 90 7| B AP o 27 el AHEE 13 A 2EE A
TR A WA 2 15 2§k 7ITh F 49 A2 Ab§-3he] CLRCMOSI ¢ 9

=]

555 % S AEAIIAAL . Lel U BIOS Y Hl o] E A F-el = CMOS & 2HAl 8
A vk A 2. BIOS HEIC] B ¢hR e 4 CMOS & A Aok & A4, 441 Al =F)
SR F ol o EE SR HE CMOS X5-7] A& sfoF Tt

¥ ot

CMOS HI Bl g & AA D 4ol vt ., Exh, A3 ARSA} 7] 2 bl o] A ¢
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1 &9

JEI I K 1 22 B450M Pro4 R2.0 MY » IR IR EE —BU™ R TR FEHIFR e A4 7
HOTERERTSEAYENR o EERHERT & 1L BT RN A MR A RE RIR T8 ERE -

6'2 AT FARHUE T BIOS B RTREE R » Bl » X FMiIAIZS AT GE S RERTEL » Z07
STEH] © WREFHEFEAME » MEFTAIRAAFGE ARG L BT 5
FINHATEA] o AIRIETFES W ERRAARATEEARLFF » 1G5 RIEA TR LA T
FERTAZIB IS8 o At o] LITE B4R | #REIRAT VGA I CPU ST£F51I5E - 4
Bk http://www.asrock.com ©

1.1 833

o HEZ B450M Pro4 R2.0 £ (Micro ATX #A& R <T)
o £ B450M Pro4 R2.0 Pl 7 2E R

o 1EEE B450M Pro4 R2.0 S

« 1x1/0 [Ht

o 2x Hi{T ATA (SATA) ¥EE (3%E0)

o 2x U2z (fft M2 FREE(EA)  (GEE)
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1.2 #itg

CPU

BH &
A&

¥t

o Micro ATX #l#& R ~f
o FRERHBEAEEIT

« AMD AM4 Socket
« Digi Power design

« 10 FJEAHEIT
o AMD Promontory B450

« XEIE DDR4 NTFEHIA

« 4xDDR4 DIMM 1#

« AMD Ryzen %] CPU (Matisse) 37§ DDR4
3200/2933/2667/2400/2133 ECC [ JE ECC » FERNTE *

« AMD Ryzen 5% CPU (Pinnacle Ridge) 37 {3 DDR4
3200+(0C)/2933(0C)/2667/2400/2133 ECC K JE ECC » JELR
HINTE *

« AMD Ryzen 2% CPU (Picasso) 373 DDR4
2933/2667/2400/2133 ECC [ 3F ECC » FJERIFNTF *

« AMD Ryzen 5271 CPU (Summit Ridge) 37§ DDR4
3200+(0C)/2933(0C)/2667/2400/2133 ECC K JE ECC » FELR
HINTE *

« AMD Ryzen %% CPU (Raven Ridge) 3§ DDR4
3200+(0C)/2933/2667/2400/2133 FE ECC » FELZ{HNTT *

* XfF Ryzen 5251] CPU (Picasso 2 Raven Ridge) * 1Y PRO CPU
FFFECC »

* 15 2 R EER GG - HT Memory Support List ([N7E 55132 )
THRIENE © (http://www.asrock.com/)

“ES 22 T T fi# DDR4 UDIMM B A S HF4ZS -

. XFRGNTFRREE  64GB

o % FF Extreme Memory Prole (XMP) IREZIEES

« DIMM g 15 1 Efifts

AMD Ryzen %%l CPU (Matisse. Summit Ridge $0 Pinnacle
Ridge)

« 1xPCI Express 3.0 x16 ffifli (PCIE2 : x16 Rz )*

« 1x PCI Express 2.0 x16 ffiffi (PCIE3 : x4 &5 )
AMD Ryzen %%l CPU (Picasso. Raven Ridge)

« 1x PCI Express 3.0 x16 ffifl§ (PCIE2 : x8 fRz{ )*

« 1x PCI Express 2.0 x16 ffiffi (PCIE3 : x4 &5 )
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AMD Athlon %%l CPU
« 1x PCI Express 3.0 x16 ffiffi (PCIE2 : x4 f&z{ )*
« 1x PCI Express 2.0 x16 it (PCIE3 : x4 155X )

* 7§ NVMe SSD F{EE I
« 1x PCI Express 2.0 x1 1§
« ¥ AMD Quad CrossFireX"™ f{] CrossFireX ™

B « Ryzen 3% APU FEERL AMD Radeon™ Vega SR FIIEIFE *
* LR RFRTRERL CPU TRk
o DirectX 12 ~ Pixel Shader 5.0
o BRNILENTE 2GB o AILENTFIE 16GB ©
* e KILENTE 16GB 75 244 32GB RFNTE
o 3 AP HIEDT © D-Sub ~ DVI-D fll HDMI
o TRE-BERE
« 7Ff HDMI 1.4 » 24Hz B B K H#ZRATIA 4K x 2K
(4096x2160)/30Hz H AT 34 (3840x2160)
« ZFF DVI-D » 60Hz I 5 K- #2815 1920x1200
o HF D-Sub » 60Hz FFE A PHERIE 1920x1200
o JHIT HDMI 14 ¥ 0 (FEHREAN) HDMI Bords) SFF
Auto Lip Sync ~ Deep Color (12bpc), xvYCC Fll HBR ( &ifi
THAR )
« 3@id DVI-D 1 HDMI 1.4 Jiif [1574% HDCP 1.4
o JHIT HDMI 1.4 Ui I 52FF 4K B &S (UHD) #&71

=5 . BEENAFIIIREN) 7.1 CH BB S (Realtek
ALC892/897 EH 4w fRIDER )
o TRFEIRRR

LAN « PCIE x1 Gigabit LAN 10/100/1000 Mb/s
o Realtek RTL8111H
o 7FF Wake-On-LAN ( [%_|-Mafi )
o TFFEH /ESD R
o TRIERELIKM 8023z
« ZFFPXE
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jaE#R 1/0

=il

t:-3m|

o 1xPS/2 BEFR / BEL G

o 1xD-Sub U]

« 1xDVI-D 5[

« 1x HDMI Ui

« 2xUSB 2.0 Wi ( S7#F ESD {#47)

« 1xUSB 3.2 Gen2 A AU (10 Gb/s) (32FF ESD {#4)

o 1xUSB 3.2 Gen2 C EHBHIT (10 Gb/s) (37435 ESD {5:477)

« 4xUSB 3.2 Genl JilT ( Z#F ESD f£4)

« 1xRJ-45 LAN¥fi[] » # LED (ACT/LINK LED #ll SPEED
LED)

o EE EHETL - BRI / BT g 1 25X

« 4xSATA3 6.0 Gb/s $£[1 » 37#F RAID (RAID 0 ~ RAID 1 #]
RAID 10) ~ NCQ ~ AHCI FlI# L *
* M2_2 F1 SATA3_3 £ HE » AIRHEAP—NTE/RA » NA—
MREEER -
o Ix %% M2 B0 (M2_1) » SZFF M Key 25!
2242/2260/2280 M.2 PCI Express ZHUfEE (15 Gen3 x4 °
32 Gb/s) (Matisse ~ Picasso > Summit Ridge ~ Raven Ridge
F Pinnacle Ridge) B Gen3 x2 (16 Gb/s) (Athlon &% )**
** S7FF NVMe SSD FTERzh#
“ IR U2 B
o 1xM2 ¥ (M2_2) » M Key ! 2230/2242/2260/2280 M.2
SATA3 6.0 Gb/s Z UL

« 1xCOM Ui 82k

« 1xTPM #f#H)

o 1xHIFER AL

o 1x FEIF LED f77= 240

« 1xRGBLED #3k
* BT EHRE 12V/3A, 36W LED AT 5%

o 1x ASH1k LED £
* BT REHR S 5V/3A, 15W LED 4] 5%

+ 1x AMD X5 LED #fH
* AMD A\ LED BRHISZ R ARG 3h 3A (36W) ~ IR KEN
2.5 KM LED AT %% »

. 1xCPU XSO (4 %1)
* CPU KB S Fif s 1A (12W) DIZ5H) CPU KU -

o 1xCPU/ KENRED (4%41) CEBERXREREER])
* CPU/ IKIE N FF i B 2A (24W) THERR K MU
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o 3xHUFE/OKFENEED (4%F)  CERERFHETER))
“HLFE 1 KR R SR i 2A (24W) THERR K XU
* CPU_FAN2/WP ~ CHA_FAN1/WP ~ CHA_FAN2/WP I
CHA_FAN3/WP A] LLE ZhF& 3 $HIIEK 4 £ XUm = & 7R
ﬂq °

o 1x24 5T ATX FEIFHEL]

o 1x8%f 12V HFIEN

o 1x HIHERE D

« 2xUSB 2.0 i (S74F 4 4~ USB 2.0 Jiii 0 » S FF ESD {£57)

« 1xUSB 3.2 Genl 28l (F#F 2 4> USB 3.2 Genl Wi » S

ESD {&47")
BIOS « AMI UEFI Legal BIOS * X#f% 155 GUI
IhRERE R o FF “ENMEENA

« ACPI 5.1 FRAMEEE

o ZHFRBKE (jumperfree)
« ¥ SMBIOS 2.3

« DRAM HLEZ TR

TR e o JRER . CPU ~ CPU/ KEE ~ HLFE / KRR
o NUREGHIT : CPU ~ CPU/ KEE ~ HLFE 1 KRR
o BENE (BRYE cPU IR H shiABILFE KRR ) -
CPU ~ CPU/ K% ~ HLFE / KN
o RURZ FsEE R . CPU ~ CPU/ KE ~ HUFE / KR AR
« CASE OPEN (HLFEFTH) faill
o HAIEWSPE © 412V ~ 45V ~ 3.3V ~ Veore

BERG o Microsoft® Windows® 10 64-bit

AIE . FCC~CE
o ErP/EuP S FF (FFESFF ErP/EuP HIHEIR)

* B RFFE G R IFVIIEIEA TGS ¢ httpy//www.asrock.com

AONREEB AT —E NS » 5% BIOS R E » A “EHIEBHBAR” » BEH
A BTSN TR o BITFIFEA AAZIRHIFEEVE » EEXTRGHIA RIS 5 28 B A7
o PITIXITLAEER B0 RS FIZEA Bl 0T Hy TABSIE A T 5 7 @
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1.3 BikigE
P SR BBk o IR SRR BT BT - BRER JEERT o AIRUXLE
FHA L SRk EE - BhEe TR -

- W

Short Open
&I cMOS Prsk FEEE R cMOos
(CLRCMOS1) 5 % TFE% - B

(ME1TT > Fi1s D)

CLRCMOS1 R EE kR CMOS Fi#dE - ZUERIEE R A S HEIB0ARE > 1§
FIATHEAL > IR BT IRk o S5 15 7005 » (EA BB CLRCMOS1
HISTIEIAG3E 5 7 o (B2 » IEZJTEFHT BIOS 532 BERR CMOS » AT FE EEN| 58
F¥ BIOS BE#T/E1EFR CMOS » MISE R 5134 » HAEXRIAGHEHUTIER CMOS #:
TE o R > %15 ~ HEA ~ BRFIA P BOAECE SO RAEET T CMOS B4 &
g bR < L EEFR CMOS JEHU T BhkiE

WIRIEESR CMOS » HIFEFTHF 2 1A ME] o 15 BIOS 1EHT “Clear Status”™ (&
BRIRES) TREE A E SR BT — TP AER AR EATIE F
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1.4 IREFEMIFNE O

é WRESTIEE I TRBE o T EFHB NG R ENX LB MAFIE L] E o Rk AIE R Z X L
FEBIFIEE CI_LHF A X ERGE AKX NERET ©

S G R I
(9 ¥ PANEL1)
(ME 171 FE134)

IR T A EHIE M - L
LR HRIETT > ~ EEITR
FRGUIRES TR AT ISR 2
I o TEERAUTATIFIC T
IEfETE -

Q PWRBTN( HEHFX) :
EBEE FRRTEINE_ERIREIFTF R o 15A] LIFL B {# F H IR T X (A% e 7T 2

RESET( EEFX) :
EEFINFERTIANR_ERIEETFK AR ENE] - TEPUTIER EFEE) » #KE
BIFXEHEZTEL

PLED( Z#HFLED) :
I FGRTER_LHIE SRR AT © RGIRIFERIFRT » ML LED 52 - RALTE
S3 FERRARZSHT » I LED [ o RALTE S4 BERRARZSBLN (S5) f » I LED JE K »

HDLED( ##37Z5) LED) :
EBEE FERT TN _ERIREAE 5 LED H/AT o B IETE LAV BN S A #4EAT » I LED
FERE °

BIENR ST HARIE N A T AT A AT 57 o AT+ B AT X ~ EETTK -

HF LED ~ IEALIEE) LED #5747 ~ Y1/ s <5 o FHLFERT BT A EELE L BT -
FAREL LRI T B IE A LA

fh LED AI¥7 53 520 SPERKER iSRRI LED FIHLE
(7 # SPK_PLED1) o | PR PEREEI LB -
ME 1T 514 "
(1T 514 4) 5
1 Q
PLEIIZ)+ |
PLED+
PLED-
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HT ATA3 211 o = < XU/ SATA3 B2 Fi e
(SATA3_I 2 [ 2 60 Gbis EUREHIEAIIN
NE1T F2h) 5 = 3 TEEIL AT SATA B -
(k) Oy * M2_2 fl SATA3_3 JL=l
(SATA3_2: £ [ £ 38 o IR —NMEREF -
AE 15 H1A) o EE M A — AL -

(F)

(SATA3_3:

WE 1T HoM)

(k)

(SATA3_4:

NE1T H1oh)

(F)

USB 2.0 2l USE_PWR R - 2 A - B

(9 1 USB_3_4)
(1T HE20 1)
(9%t USB_5_6)
(MEL1T HE191)

USB 2.0 0] LIS F£5 M Ui
D o

USB 3.2 Gen1 /i
(19 %t USB3_56)

(Z L5 1 IEE 8 1T
e

Vbus

MR B — B - A
USB 3.2 Gen1 FZHIA] LIS 7 19
AN e

BT & 2R
(9 ¥ HD_AUDIO1)
(MLE 1T F251)

Vbus IntA_PB_SSRX-
IntA_PA_SSRX- IntA_PB_SSRX+
IntA_PA_SSRX+ GND
GND IntA_PB_SSTX-
IntA_PA_SSTX- IntA_PB_SSTX+
IntA_PA_SSTX+ GND
GND IntA_PB_D-
IntA_PA_D- IntA_PB_D+
IntA_PA_D*+ Dummy
:
GND
PRESENCE #
MIC_RET
‘ | OUT_RET
IO |O
1 o] (6] (o}
[ Toura_L
J_SENSE
our2 R
MIC2_R
MIC2_L

VLB T S s e fi
FIRTE SRR -
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Q 1. BB BB - (EHLFE ERIEIRES TS HDA 7 BEIE % L1E °

EIIEHA IR F M FIDLFEF AT B L2255
2. WIREERA ACT 97 EMEINT » 15 HZIELL T B84 B 22 R R 5 AT <

A. F Mic_IN (MIC) E#F| MIC2_L °
B. ¥ Audio_R (RIN) Z£#% OUT2_R » # Audio_L (LIN) £#%] OUT2_L °
C. 5 #Eh (GND) £ et (GND) ©
D. MIC_RET #{l OUT_RET S FEiF e #IHIR o AT ZEXT AC™ 97 BT
EHEBEEL] ©
E. ZUSHFIZ50N » 15F5 5] Realtek FERHIETNR LAY “FrontMic™ (BiZ X )
VEHTF » 1% “Recording Volume” (REEH) -

HUFE 1 KF RO

FAN_SPEED_CONTROL

. MCEREREE=A 4 ks
(4 #F CHA_FAN1/WP) FAgAyOff;égﬁ S NREED o ANRIEFTEIER 3
(LB 17T 526 1) GND v E RS R BT ERE
(4 1 CHA_FAN2/WP) FEHRN 1-3 ©

<m%1ﬁ’¥164\) FAN_SPEED
(4 %1- CHA_FAN3/WP) FAN’VOLTAGE’CC(;:LROL FAN_SPEED_CONTROL
(1T FE17 1)

CPU Nm# FAN_SPEED I FMGFR AL 4 £ CPU KU
(4 1 CPU_FAN1) PO D | [ speeo_controL (BRI ) BECT o A1 SRAA
(1T E31) IR 3 ¥ CPU WS » 1
e BRI 1-3 -
CPU/ /KIERm FAN_SPEED HLEMRFR A 4 £k G
(4 £F CPU_FAN2/WP) TR ean_speeo_control [ o 1L EESE 3 4T CPU
(ME1TT> F21) KSR o TE R

1-3 ¢
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ATX HJREEO
(24 ¥ ATXPWR1)
WE1T E71)

BT R 24 51 ATX HLJR
%D FFF 20 1 ATX B

> TEUFETEE 1 FOEHE 13
mﬁz

ATX 12V BRI

BLETERE 8 51 ATX 12V 2

(8 %1 ATX12V1) NN Uﬁ%lﬂ I 4 5t ATX
(51705 5 14) LU S FEHYERR | FIEH 5 i
K o
RATIR CBR RRXD1 It coM1 2= FF AT
(9 #f com1) DDTD?%RC%M AR ©
WE1T > E211)
UIEEEINES : I EARSCRF CASE OPEN
(2%t cn) | o (WUFEFTIF) fmizhig
1T H154) MR GIRT o
Etﬁ]“%gxﬁﬁ&)\ff/*
M TR FE
TPM #2H . S x B2 375 Trusted Platform
(17 §t TPMS1) 22 8228328  Module ({SEFLHBIE

(ME 1T F221)

18
&)
o
18
o
O
o
o
o

GND —

SERIRQ # —|
S_PWRDWN # —
GND

LAD1 —

LAD2 —{
SMB_DATA_MAIN —
aND —;

SMB_CLK_MAIN —

TPM) 45 o 0] LIS 7%
B S ETIE ~E R A -
TPM A4t A] LIS Byt <4
BRI T B IR
FETERENE
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AMD M\ LED #2§ ; AMD X5 LED B 155
(4 4 AMD_FAN_LEDI) 12V G R B AMD HUAERHTH7HT RGB LED
(MEE1TT e ) TEAC LR o JEBRERUITT LIAEF P

TEEEANERY LED ST ©
EE: K LED £&REHEY]
MiEIR, BN, LGSR,

RGB LED #28l I FE I A F% %% RGB LED JEK:
(4 £t RGB_LED1) 1 [QIQIQIQ] & » AL PR RIFIR LED
(W& 1T 823 4) 1Zve R B ITHAR

i£2: RGBLED &A@
MEBIR, BN, KYESHIF.
*ESHEE 39 TU T X2
1% o

AJ 41 LED #/#H) L ABERE T 82 T 41k LED A2

(3 ¥ ADDR_LED1) 1 SNSRI RS b abvi e Z Nl
(BT E24 D) o0 ADg:D LED (T R -

VOouT E%Z M‘?ﬁuimmﬁrﬂ;ﬂ%
AT LED %, HMNSRRE
“AESFHE 40 U1 T XD EH
it -
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BH¥E8

o=
oo/s

FAZHHRR

FARRER R THRAE R MG R E L B S)/T 11364-2006 [HLF-
(GRF=IE RPERIbR R ER Y o BFHE B R TAOR - B LARTH R & 155
iR E B EEE EVRBUTR N EUR L IMNE B ZE AR T PR 5 Y 5%
NG ~ WPl IR ERHARR o (K SRHE o SR A i 2 FR RS AR
LB DE—Z 5 o B—hZ 8T =5 MR R AR o f kAT st Eik >
PR AR 10 4F

10

ASAEYRATENBHRREERA

AT BRI A0 E A E VR BOT R BRI - SR %

FeistBA o
PR TR BEYRETH

1t (Pb)| £ (Cd) | 7K (Hg)| 7SS (Cr(VD) & IR (PBB) £ 1% — %k (PBDE
E FLEE AR
geran | © | 9| © © © ©
INEME =i
gamept | X | O | O © © ©

O: FnL A B EV LA EATE B TR & = HITE SJ/T 11363-2006 FRUHEHLE
FIRREERLLT »
X: FRZA HH EVREDTEZE RIS TR R & & SJ/T 11363-2006 FrifE
FUERIBR K » PIZER TR &R ER 15 4 2002/95/EC HUHITE -

B B AT ZIMR R > RIETE— M EE AR -
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1 &7

[ EFEE 225 B450M Pro4 R2.0 EHEHT » AEMMHEEEmAL AL E RUYF - B —E#
MNAETEARIPTFEEE ML © ANEE AL ERIN IR AT AR IR RO R ALRE - SE 21T BB E I
T FH FE A AGE @

Q HIRS EARARBI ) BIOS BRHEATRE & 7T » BT LUAF M AB A G B AN AT
HI o ZIAEFMAEEMPED » Al BHEEHLE TG EFIRE » THIMNER] © FE
T BB AR BT 1R - 7% L E AR AR IR A R R B E
7 o Mt AT LITEZESAIE L BIRATHT VGA £ R CPU SXHEEH »
ZEELHEE http://www.asrock.com ©

1.1 BERE

o TEZE B450M Prod R2.0 EHENT (Micro ATX R5T)
o FEZE B450M Pro4 R2.0 Ll 2245 15R

« FEL B450M Pro4 R2.0 IEIHE

o 1x1/O mHRINE

o 2xSerial ATA (SATA) ERHEMR (3£F)
o 2x BB GEAR M2 fEE) GEMA)
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o Micro ATX R~f

P e RIS
o [BEIREEADG

o AMD AM4 Socket

« Digi Power design
o 10 BIFIEOIREGT

o AMD Promontory B450

o B DDR4 20 BE R Il

« 4x DDR4 DIMM &

« AMD Ryzen %] CPU (Matisse) 3% DDR4
3200/2933/2667/2400/2133 ECC & JF ECC ~ HEAE @EiAD [HAS *

« AMD Ryzen 5271 CPU (Pinnacle Ridge) 371% DDR4
3200+(0C)/2933(0C)/2667/2400/2133 ECC & JF ECC ~ #EfE
{ErAC [EAY *

« AMD Ryzen 2% CPU (Picasso) 37 1% DDR4
2933/2667/2400/2133 ECC & JE ECC ~ HERE B0 fH A *

« AMD Ryzen 5271 CPU (Summit Ridge) 37§% DDR4
3200+(0C)/2933(0C)/2667/2400/2133 ECC & JF ECC ~ #EfE
{ErAC [EAY *

« AMD Ryzen %% CPU (Raven Ridge) 1% DDR4
3200+(0C)/2933/2667/2400/2133 IE ECC ~ HEEEA [HAS *

* {51 Ryzen 3271l CPU (Picasso ~ Raven Ridge) * /& PRO
CPU ¥ 4% ECC °

*IIRELEH - SRS FREL IR SRR -
(http://www.asrock.com/)

* (i DDR4 UDIMM i mFEZR 1% » 255 22 B o

o KRB A R - 64GB

o % Extreme Memory Prole (XMP) SCIE RS

o 15u FFEHESIEY

AMD Ryzen %#5%l] CPU (Matisse - Summit Ridge J Pinnacle
Ridge)

« 1x PCI Express 3.0 x16 i (PCIE2 : x16 f&z{ )*

« 1x PCI Express 2.0 x16 ffif§f (PCIE3 : x4 15X )
AMD Ryzen %5l CPU (Picasso - Raven Ridge)

« 1x PCI Express 3.0 x16 ffff§ (PCIE2 : x8 f&z{ )*

« 1x PCI Express 2.0 x16 ffif§f (PCIE3 : x4 15X )
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BRF

il ]
g

AMD Athlon %%l CPU

1 x PCI Express 3.0 x16 ffif#§ (PCIE2 : x4 #83X )*
1 x PCI Express 2.0 x16 fdif#§ (PCIE3 : x4 15z )

* 374% NVMe SSD 1E BBtk Ri s

1 x PCI Express 2.0 x1 ffil#
4% AMD Quad CrossFireX"™ ¢ CrossFireX"™

#2470 AMD Radeon™ Vega Series Graphics ZEfY Ryzen
51 APU*

* SR AT RERE CPU D

DirectX 12 ~ Pixel Shader 5.0
THEE I FECIE®E 2GB » & AL FECIE#EE 16GB ©

* A IERR 16GB T 40 4E 32GB AL IR HE -

= {[E[E 2 %5 © D-Sub ~ DVI-D 2 HDMI
TIR=HBETe

B S PR 4K x 2K (4096x2160) @ 24Hz / (3840x2160) @ 30Hz
fR AT LY HDMI 1.4

B S HE 1920x1200 @ 60Hz fiE#HT LRI DVI-D

B 5 SR 1920x1200 @ 60Hz AT D-Sub

TARHEH HDMI 1.4 828 (AR HDMI B 6ies ) /Y
Auto Lip Sync ~ Deep Color (12bpc) ~ xvYCC Jz HBR (Hfif
TLEREH)

S $E& DVI-D 2 HDMI 1.4 SHEZE) HDCP 1.4

SR HDMI 1.4 #UERE(T 4K Ultra HD (UHD) #&7

7.1 CHHD Hill& N A F# (Realtek ALC892/897 5 AN\IE
) DI
FARZEW

PCIE x1 Gigabit LAN 10/100/1000 Mb/s
Realtek RTL8111H

AR A

TIRER RRERE

7 1% 802.3az EEE HiiRE 2 KHH1E

1% PXE
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H%ER 1/0 o 1xPS/2 1 B/ BEEHEHR
« 1x D-Sub EiEE
. 1xDVI-D EifE
« 1 x HDMI G##EE
o 2xUSB2.0 HEHRE (ZIRFHERE)
« 1xUSB 3.2 Gen2 A JARIHEHE (10 Gb/s) (SZIBFFEIRHE)
« 1xUSB 3.2 Gen2 C JERUHEIR (10 Gb/s) (SZIBFFEIRHE)
o 4xUSB 3.2 Genl :#f#HR (ZIRFFERE)
« 1xRJ-45 LAN JE$258 » & LED (ACT/LINK LED J SPEED
LED)
o HD EUEFL ¢ MREEH A BIEMIV, 2850

BERE o F2flt 4 x SATA3 6.0 Gb/s $0H » Z7#i RAID (RAID 0 ~ RAID
1~ B RAID 10) ~NCQ ~ AHCI L Z L *
*M2_2 k2 SATA3_3 FALEGE © WIRE—(EIEEREHH - Hih
TEE -

o 1xUltra M.2 ffFE (M2_1) » 8% M Key # 2242/2260/2280
M.2 PCI Express 15 (25 A 3% Gen3 x4 (32 Gb/s))  (fit
fi#§ Matisse * Picasso ~ Summit Ridge ~ Raven Ridge % Pin-
nacle Ridge) BX Gen3x2 (16 Gb/s) (Efii Athlon 2%1) **

** S7HE NVMe SSD {F ARt
o SR U2 B

o 1xM.2 i (M2_2) » 32 M Key Hl 2230/2242/2260/2280

M.2 SATA3 6.0 Gb/s 155

%58 o 1x COM EEIRPEE
. 1xTPM BEEt
o 1x BEEEPEEET
« 1x %5 LED Kl \HESt
« 1xRGBLED HEgt
* MR SR 12V/3A 0 36W LED {5/
o 1x A[E4k LED HE#t
* R S % 5V/3A 0 15W LED {50
+ 1x AMD J#5 LED #ESf
* AMD JE5 LED #EET LED SEARRASZHE 3A (36W) [ E#F
2.5 NRIERE -
« 1x CPU Jil/F#%8H (4-pin)
* CPU B PEEE S 15 i i 1A (12W) BURTHZRE CPU AR °
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o 1xCPU /KIS BRI R EAE (4-pin) (FFEAU ol
i)
* CPU /K% BUH B B0 S B i 0 2A (24 W) BRI TH 2RI K
I
o 3x R K B AR EEE (4-pin) (FFERA H R 4
i)
< HER KT IR R 2A (24W) JRURINZRH K
U
* A5 3-pin B 4-pin BRI A - 7] B B){HH CPU_FAN2/
WP ~ CHA_FAN1/WP ~ CHA_FAN2/WP [l CHA_FAN3/WP ©
o 1x24pin ATX ZEF#EHE
« 1x8pin 12V BEiFEH
o 1 x HiHRE BRI
« 2xUSB2.0 HEst (374% 4 [ USB 2.0 gt ) (IBHE
{534 )
« 1xUSB3.2Genl #E#t (3748 2 {f USB 3.2 Genl :HEIR ) (3
REFEIRE)

BIOS Lt « AMI UEFI Legal BIOS %% 38 GUI 1%
o P THERERNA
. ACPI 5.1 & IANE H BFAR
o IR EPHEER
« 1% SMBIOS 2.3
« DRAM % B

fEREEsiEs o IRFERYE : CPU ~ CPU/ Kim B ~ t5% / i BRI AU
o JERHESEE © CPU ~ CPU /KB ~ BE%E / KA BN
o BEEE (K CPUIRE B BB RREE) ¢
CPU ~ CPU / KIS EIH ~ BE5% / ki BIH AR
o JERZ EHEYH] 0 CPU ~ CPU / KB ~ 15 / ki
B
o PEFRBHEUEH]
o EBRESPE © 412V~ 45V ~ 3.3V ~ Veore

{EL£ R o Microsoft® Windows® 10 64-bit

B « FCC~ CE
o ErP/EuP ready (ZHELf# ErP/EuP ready ZEIFHLIERS)
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* AT ARG E R a5 EFAHIER, ¢ http://www.asrock.com

A B LEAE + TR SRR R MR » Eorp AR BIOS SR ~ FRAIE
RIS R T A - TR @ B ERATREN: » HEHT
G OTHAT R BERGE o (HEE TAIGERRE R - S EEE

FRER TR E BT A% -
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1.3 BRERERRE

EHIRRRE BRI T - EPHREEERHI_LR - BB TR - HRE
PRERIEE R L > AP THREL -

- W

Short Open

1B CMOS Bk %« 1R cMOS

(CLRCMOS1) BHAY : THE%
(FHSHE LE W 2-pin BE#

18)

FERIH A CLRCMOS1 VERR CMOS HIHYE R o & ZHRR ke 3% A 2 EUR THER R
E 0 AESCRARAENSER IR o P T IR BLIERR AV EEIRAR o TR RF 15 Mk o AL
#RIEZE CLRCMOS1 [ pin FIEERY 5 70 o ik » G5 ZLAE 58T BIOS 1412 EINERR
CMOS ° FHIETFAEEHT BIOS 21LENERR CMOS » HILESEEFTEED R » SRR
TR CMOS BHERITRIRE © FHFE » HETENUH CMOS B A ErigiREs
HHA ~ 5 B (50 & THER R B © BEAREL AL TETERR CMOS 12 HT T BkR 2 -

HIEIERR CMOS » FIREET{RRIZI AR - 75775 BIOS 278 [EIRiKEEL » 15
PR SERTIRRE %R R 2% o
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1.4 IREBFETRIZEE

A

AR IR RS
(9-pin PANELLI)
(FEBHE 1 E - W

13)

R

WRE LR RIZTRES TR © A THARIEETE G AL RAKEA L » BRI ETEDE
BRI L FEE LK X MR Z AR -

FHRAE AT B S EED i
7 ERFETRRARA - ERBRRR
BN RN = it e i
HESt o TEHEMEIRZ AR
EIEESH -

PWRBIN ( % mA B ) :
BT TR _ERIFEIRBARA o 15T 3 5E (6 FH AR BARARHEA A dE R 77 2 o

RESET (£ H ) :
SRR TR ERFAR o AR B AL TIEH EATRE) » #£ T Hk
AR AT ERTRLB) A ©

PLED ( k4% #& LED) :

SERER R AR LAV RETE T AE o RAEIETEE(ERF » I LED B2 o Rt
A S3 HEHRARRENF » LED G fPTE o RN S4 FEARIRRESCRHE (S5) IFF » LED &
yist/

HDLED ( # gti## LED) :
SR ERGRATIER_EATIEREIEB) LED IR EERA AN A EHIF » LED @72t o

BRGRAATEI AT & T 1A © BIEIHERE  2E2 ARG ~ EaeFAR ~ R
LED ~ [F#&%B) LED ~ WV R E M IEEAARL - A% AT A E R IR -
FHTFETE MR K SR & IEFEAT o

FEIR LED il \HER: SPEAKER FESEER AR LED Rk
(7-pin SPK_PLED1) DUty WUEEEZ B -
(FE2MHE 1 E - W sy | |
14) OloJojo
i li[e][e][e)
PLEI|3+ |
PLED+
PLED-
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Serial ATA3 $25H - = < IEVUAHE SATA3 HRIRE SR
(SATA3_L: o |. o ER RSB 1Y SATA B RHE
HBHE 1 H > R = = {6 > B ATE 6.0 Gb/s B
12) (k) - ~ {Ea -
| |
(SATA3.2: é g * M2_2 J SATA3_3 $EFE
S 1 H - o k=l 8 - ARE—(EETER AT -
1) (F) Hithis s -
(SATA3_3:
HBERE L E > R 9)
(k)
(SATA3_4:
HEHE L E > bk
10) (F)
USB 2.0 #E$t - FEM LS HREER o
(9-pin USB_3_4) P % USB 2.0 e+ 7] 1R/
(FHEZHE 1 H - W R -
20) ;
(9-pin USB_5_6)
(FE2BE 1 5 - w9k use PR
19)
USB 3.2 Genl HESt M B — @S - &
(19-pin USB3_56) o n o QIO e resste  USB 3.2 Genl HERHES AI SRR
(FASBEEIHEES G e (EEHER -
H ik 8) ieion 'S, S M
AT AR M s FHEEHEA P EE SR

(9-pin HD_AUDIO1) ‘M‘Cﬁgm o ETERE ©
(FASBE 1L H W an

o[ o
25) 1
out2_L
J_SENSE

ouT2_R
MIC2_R
MIC2_L
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Q 1. BT EFAR LI AR £ O A (fack Sensing) + (A LAOTAGHRALAT
%1% HDA A FEIEREGELE o G5 KA F M RIS F MR AL LER#
2. HIEER AC’ 97 EARIEINR » AETEIR LI T AP B4 2 pilEiR & afHEst -
A. ¥ Mic_IN (MIC) {##E MIC2_L °
B. #% Audio_R (RIN) :##:% OUT2_R A Audio_L (LIN) {##%E OUT2_L °
C. %#H] (GND) :##E HeHh (GND) °
D. MIC_RET JF; OUT_RET (£f#t HD SEHEIRIEH T AC™ 97 &3k

IR L -
E. ZEE B RIAIZS 0/ > Z5RIE Realtek FEHIEINT A [FrontMic ) FE#tH%
[EREER -

B&ER /K B R A= BB i =1 4-Pin KI5
(4-pin CHA_FAN1/WP) FA,jAj‘Offjgiﬁ > 3-Pin CPU BUKIn I » #5E:

(RS 1 H » Y GND ' EPinl3-
26)
(4-pin CHA_FAN2/WP)

= Prry Yarand 4 _S

(Eﬁ%@ﬂéﬁ 1 E ’ "fﬁ% FAN*VOLTAGE’C(‘::?%L PFEAEND_SPEED_CONTROL
16)
(4-pin CHA_FAN3/WP) R

(FEZ2HFE1H » W
17)
CPU &l %58 FAN_SPEED A F D 4-Pin CPU Jal

FAN_VOLTAGE_CONTROL o i . e -

(4-pin CPU_FANT1) . o | |mn-sreeDconTroL FR ( ERECTA\FR ) HEEH o A AGT

(GE2HE%E 1H - fmik 588 3-Pin CPU JAlR » 35
3) e BEE Pin13 e
CPU //Kim B FAN_SPEED A FHEMBC A 4-Pin /K% CPU

L FAN_VOLTAGE_CONTROL FAN_SPEED_CONTROL . ey = . i
JEfEE SPEED JE R EEDE o G R
(4-pin CPU_FAN2/WP) 3-Pin CPU /KIG A » AEHEE
. 2 3 4

(EBHE1E - ok 1 Pin1-3 °

2)
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ATX EJREEE
(24-pin ATXPWRI)
uﬁ%ﬁ?ﬁ 4 %ﬁ%

A EREMBC N —#H 24-pin
ATX TEIFEE - # A
20-pin ATX IR HLIESR »

7) FEHEA Pin1 2 Pin 13 ©

ATX 12V ZE 0 , ; A E R AL —#H 8-pin ATX

(8-pin ATX12V1) DDEDD 12V BIFEE - HEEA
(GEZHE1H > W 000 4-pin ATX IR HLIESR > 55

1) 4 ! A Pin1 JZ Pin5 °

Ry E RS It coM1 HESH 17 /571 i

(9-pin COM1) IR -

(FEZHH 1 H - Rk

21)

e Sy 1 AR AR THERRRA

(2-pin CI1) Lo B AERRIThEE » ATl

(FE2HF 1 E > W ’ BRINEREEBE -

15) FEHRARIIRE » B
BRI RR TR ()
n&u °

TPM HEST e . L bwx  NESSHREETAEHE

(17-pin TPMS1) 2% S3S20EC  (TPM) %M 0 THEMEEFES

(FEZHH 1 H - Wik i~ WALHERE ~ B AR

o
o
o
O
O
o
o
o
o

2 ololOIoIolalTIo] 52 - oM i hfieia Lo
erieaszze RE - REMMIHNIRHET
EETCCEET mmmm
= £39
o g §
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AMD FAN LED #E#t , AMD FAN LED HEStH A iz
(4-pin AMD_FAN_LEDI) 12V G R B AMD HFiEAERREFTHT RGB LED
(E2ME1H » W TERAR o EHGEBE I RS
6) SRR A LED MRBASUR -
R IV T AR .
FAN LED #s » & RISTMRT 5t
£
RGB LED #F4t RS 2 852 RGB LED &
(4-pin RGB_LED1) 1 B PTHLEA EER A E LED
(GEBME 1 E W e R e el
23) g4:ﬁju%§*é$%
RGB LED %4 > & RIFRT it
Ei%:
« B EFEHESTADZEMEREA - 35
ZHFE39H ©
A€ HE LED HESt [ HES A L T R o i

(3-pin ADDR_LED1)
(GE2HEE 15 - Wk

24) 1
GND
DO_ADDR

vouT

244 HE LED JE1 7€ b LED
A -

SRR Y EAK RS S
Fy LED & 7 A me o
WA

* DR EREHE R AR > 3
ZHF0H -
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Spesifikasi

Platform

CPU

Chipset

Memori

e Bentuk dan Ukuran Micro ATX

¢ Desain Kapasitor Solid

* Soket AMD AM4
¢ Digi Power design
e Desain 10 Fase Daya

e AMD Promontory B450

¢ Teknologi Memori DDR4 Dua Saluran

¢ 4x Slot DIMM DDR4

e CPU seri AMD Ryzen (Matisse) mendukung DDR4
3200/2933/2667/2400/2133 ECC & non-ECC, memori tanpa
buffer*

e CPU seri AMD Ryzen (Pinnacle Ridge) mendukung DDR4
3200+(0C)/2933(0C)/2667/2400/2133 ECC & non-ECC,
memori tanpa buffer*

e CPU seri AMD Ryzen (Picasso) mendukung DDR4
2933/2667/2400/2133 ECC & non-ECC, memori tanpa buffer*

e CPU seri AMD Ryzen (Summit Ridge) mendukung DDR4
3200+(0C)/2933(0C)/2667/2400/2133 ECC & non-ECC,
memori tanpa buffer*

e CPU seri AMD Ryzen (Raven Ridge) mendukung DDR4
3200+(0C)/2933/2667/2400/2133 non-ECC, memori tanpa
buffer*

* Untuk CPU Seri Ryzen (Picasso dan Raven Ridge), ECC hanya
didukung dengan CPU PRO.

* Lihat Daftar Dukungan Memori di situs web ASRock untuk
informasi selengkapnya. (http://www.asrock.com/)

* Lihat halaman 22 untuk dukungan frekuensi maksimum DDR4
UDIMM.

¢ Kapasitas maksimum memori sistem: 64GB

¢ Mendukung modul memori Extreme Memory Profile (XMP)

¢ 15p Bidang Kontak Berwarna Emas di Slot DIMM
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Slot Ekspansi

Grafis

CPU Seri AMD Ryzen (Matisse, Summit Ridge, dan Pinnacle
Ridge)
¢ 1 x Slot PCI Express 3.0 x16 (PCIE2:x16 mode)*
¢ 1 x Slot PCI Express 2.0 x16 (PCIE3:x4 mode)
CPU Seri AMD Ryzen (Picasso, Raven Ridge)
¢ 1 x Slot PCI Express 3.0 x16 (PCIE2:x8 mode)*
¢ 1 x Slot PCI Express 2.0 x16 (PCIE3:x4 mode)
CPU Seri AMD Athlon
¢ 1 x Slot PCI Express 3.0 x16 (PCIE2:x4 mode)*
¢ 1 x Slot PCI Express 2.0 x16 (PCIE3:x4 mode)

* Mendukung SSD NVMe sebagai disk boot
¢ 1 x Slot PCI Express 2.0 x1
o Mendukung AMD Quad CrossFireX" dan CrossFireX"™

e Grafis AMD Radeon™ Terpadu Seri Vega dalam APU Seri
Ryzen*
* Dukungan sebenarnya mungkin beragam berdasarkan CPU
e DirectX 12, Pixel Shader 5.0
¢ Default memori bersama 2GB. Memori bersama maksimum
mendukung hingga 16GB.
* Memori bersama maksimum 16GB mengharuskan memori
sistem 32GB terpasang.
¢ Tiga pilihan output grafis: D-Sub, DVI-D, dan HDMI
¢ Mendukung Tiga Monitor
¢ Mendukung HDMI 1.4 dengan resolusi maksimum hingga 4K
x 2K (4096x2160) @ 24Hz/(3840x2160) @ 30Hz
¢ Mendukung DVI-D dengan resolusi maksimum hingga
1920x1200 @ 60Hz
¢ Mendukung D-Sub dengan resolusi maksimum hingga
1920x1200 @ 60Hz
¢ Mendukung Auto Lip Sync, Kedalaman Warna (12bpc),
xvYCC, dan HBR (Audio High Bit Rate) dengan Port HDMI 1.4
(memerlukan monitor yang kompatibel dengan HDMI)
¢ Mendukung HDCP 1.4 dengan port DVI-D dan HDMI 1.4
¢ Mendukung pemutaran Ultra HD 4K (UHD) dengan Port
HDMI 1.4
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Audio e Audio HD 7.1 CH dengan Perlindungan Konten (Realtek
ALC892/897 Audio Codec)
* Mendukung Perlindungan dari Lonjakan Arus

LAN * 1 x PCIE Gigabit LAN 10/100/1000 Mb/s
* Realtek RTL8111H
¢ Mendukung Wake-On-LAN
* Mendukung Perlindungan dari Petir/ESD
e Mendukung Ethernet 802.3az Hemat Energi
e Mendukung PXE

1/0 Panel ¢ 1x Port Mouse/Keyboard PS/2
Belakang ¢ 1x Port D-Sub
e 1xPort DVI-D
¢ 1xPort HDMI
e 2x Port USB 2.0 (Mendukung Perlindungan dari ESD)
e 1x USB 3.1 Gen2 Port Tipe A (10 Gb/s) (Mendukung Perlind-
ungan ESD)
e 1x USB 3.1 Gen2 Port Tipe C (10 Gb/s) (Mendukung Perlind-
ungan ESD)
e 4xPort USB 3.1 Genl (Mendukung Perlindungan dari ESD)
¢ 1xPort LAN RJ-45 dengan LED (LED ACT/LINK dan LED
SPEED)
* Soket Audio HD: Saluran Masuk/Speaker Depan/Mikrofon

Penyimpanan * 4 x Konektor SATA3 6,0 Gb/s, mendukung RAID (RAID 0,
RAID 1, dan RAID 10), NCQ, AHCI dan Hot Plug*
* Lajur berbagi M2_2 dan SATA3_3. Jika salah satunya sedang
digunakan, maka yang lainnya akan dinonaktifkan.

e 1x Soket Ultra M.2 (M2_1), mendukung jenis modul
2242/2260/2280 M.2 PCI Express hingga Gen3 x4 (32 Gb/s)
(dengan Matisse, Picasso, Summit Ridge, Raven Ridge dan Pin-
nacle Ridge) atau Gen3x2 (16 Gb/s) (dengan Seri Athlon)**

** Mendukung SSD NVMe sebagai disk boot
** Mendukung Kit ASRock U.2

e 1x Soket M.2 (M2_2), mendukung modul tipe Kunci M

2230/2242/2260/2280 M.2 SATA3 6.0 Gb/s
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Konektor

Fitur BIOS

¢ 1x Header Port COM
¢ 1x Header TPM
¢ 1x Header Chassis Intrusion
¢ 1 x Header LED Daya dan Speaker
e 1x Header LED RGB
* Mendukung total Strip LED hingga 12V/3A, 36 W
¢ 1x Addressable LED Header
* Mendukung total Strip LED hingga 5V/3A, 15W
¢ 1 x Kipas Header LED AMD
* Kipas Header LED AMD mendukung LED strip dengan
pemuatan maksimal 3A (36W) dan panjang hingga 2,5M.
¢ 1 x Konektor Kipas CPU (4-pin)
* Konektor Kipas CPU mendukung kipas CPU dengan daya kipas
maksimum 1A (12W).
¢ 1 x Konektor Kipas CPU/Pompa Air (4-pin) (Kontrol
Kecepatan Kipas Pintar)
* CPU/Kipas Pompa Air mendukung kipas berpendingin air
dengan daya kipas maksimum 2A (24W).
* 3 x Konektor Sasis/Kipas Pompa Air (4-pin) (Kontrol
Kecepatan Kipas Pintar)
* Chassis/Kipas Pompa Air mendukung kipas berpendingin air
dengan daya kipas maksimum 2A (24W).
* CPU_FAN2/WP, CHA_FAN1/WP, CHA_FAN2/WP, dan CHA_
FAN3/WP dapat mendeteksi otomatis jika kipas 3-pin atau 4-pin
sedang digunakan.
¢ 1 x Konektor Daya ATX 24 pin
¢ 1 x Konektor Daya 8 pin 12V
¢ 1 x Konektor Audio Panel Depan
¢ 2x Header USB 2.0 (Mendukung 4 port USB 2.0) (Mendukung
Perlindungan dari ESD)
¢ 1 x Header USB 3.1 Genl (Mendukung 2 port USB 3.1 Genl)
(Mendukung Perlindungan dari ESD)

* AMI UEFI Legal BIOS dengan dukungan GUI multibahasa
* Mendukung “Plug and Play”

e ACPI 5.1 kompatibel dengan aktivitas pengaktifan

* Mendukung jumperfree

¢ Dukungan SMBIOS 2.3

¢ Multipengatur Voltase DRAM
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Monitor Per- ¢ Deteksi Suhu: Kipas CPU, CPU/Pompa Air, Sasis/Pompa Air
angkat Keras o Takometer Kipas: Kipas CPU, CPU/Pompa Air, Sasis/Pompa

0s

Air

¢ Kipas Hening (Penyesuaian otomatis kecepatan kipas sasis
berdasarkan suhu CPU): Kipas CPU, CPU/Pompa Air, Sasis/
Pompa Air

* Kontrol Multikecepatan Kipas: Kipas CPU, CPU/Pompa Air,
Sasis/Pompa Air

¢ Deteksi CASE OPEN

¢ Pemantauan tegangan: +12V, +5V, +3,3V, Vcore

¢ Microsoft® Windows® 10 64-bit

Sertifikasi s FCC,CE

¢ Mendukung ErP/EuP (memerlukan catu daya untuk ErP/EuP)

* Untuk informasi rinci tentang produk, kunjungi situs web kami: http://www.asrock.com

A

Perlu diketahui, overclocking memiliki risiko tertentu, termasuk menyesuaikan pengaturan
pada BIOS, menerapkan Teknologi Untied Overclocking, atau menggunakan alat bantu
overclocking pihak ketiga. Overclocking dapat mempengaruhi stabilitas sistem, atau bahkan
mengakibatkan kerusakan komponen dan perangkat sistem. Risiko dan biaya apa pun menjadi
tanggungan Anda. Kami tidak bertanggung jawab atas kemungkinan kerusakan karena over-
clocking.
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Contact Information

If you need to contact ASRock or want to know more about ASRock, you're welcome
to visit ASRock’s website at http://www.asrock.com; or you may contact your dealer
for further information. For technical questions, please submit a support request
form at https://event.asrock.com/tsd.asp

ASRock Incorporation
2F., No.37, Sec. 2, Jhongyang S. Rd., Beitou District,

Taipei City 112, Taiwan (R.O.C.)

ASRock EUROPE B.V.
Bijsterhuizen 11-11

6546 AR Nijmegen

The Netherlands

Phone: +31-24-345-44-33
Fax: +31-24-345-44-38

ASRock America, Inc.
13848 Magnolia Ave, Chino, CA91710

US.A.
Phone: +1-909-590-8308

Fax: +1-909-590-1026



DECLARATION OF CONFORMITY

Per FCC Part 2 Section 2.1077(a)

C

Responsible Party Name: ~ ASRock Incorporation

Address: 13848 Magnolia Ave, Chino, CA91710

Phone/FaxNo:  11.909-590-8308/+1-909-590-1026
hereby declares that the product

Product Name : Motherboard

Model Number : B450M Pro4 R2.0

Conforms to the following specifications:
FCCPart15, SubpartB, Unintentional Radiators
Supplementary Information:
This device complies with part 15 of the FCC Rules. Operation is subject to the
following two conditions: (1) This device may not cause harmful interference,
and (2) this device must accept any interference received, including interference

that may cause undesired operation.

Representative Person’s Name: ~ James

Signature: Eﬁ”"/

Date : May 12,2017




EU Declaration of Conformity NSReck

For the following equipment:

Motherboard

(Product Name)
B450M Pro4 R2.0 / ASRock

(Model Designation / Trade Name)

ASRock Incorporation

(Manufacturer Name)

2F, No.37, Sec. 2, Jhongyang S. Rd., Beitou District, Taipei City 112, Taiwan (R.O.C.)

(Manufacturer Address)

X EMC —Directive 2014/30/EU (from April 20th, 2016)
0 EN 55022:2010/AC:2011 Class B EN 55024:2010/A1:2015
EN 55032:2012+AC:2013 Class B EN 61000-3-3:2013
EN 61000-3-2:2014

O LVD —Directive 2014/35/EU (from April 20th, 2016)
0 EN 60950-1: 2011+ A2: 2013 O EN 60950-1 : 2006/A12: 2011

RoHS — Directive 2011/65/EU
CE marking

(EU conformity marking)

ASRock EUROPE B.V.

(Company Name)
Bijsterhuizen 1111 6546 AR Nijmegen The Netherlands

(Company Address)

Person responsible for making this declaration:

>

(Name, Surname)
A.V.P

(Position / Title)
September 25, 2020
(Date)

P/N: 15G062252001AK V1.1




tEh n O tE l(a https://tehnoteka.rs

Ovaj dokument je originalno proizveden i objavljen od strane proizvodaca,
brenda ASRock, i preuzet je sa njihove zvanicne stranice. S obzirom na ovu
cinjenicu, Tehnoteka istice da ne preuzima odgovornost za tacnost,
celovitost ili pouzdanost informacija, podataka, misljenja, saveta ili izjava
sadrzanih u ovom dokumentu.

Napominjemo da Tehnoteka nema ovlaséenje da izvrsi bilo kakve izmene ili
dopune na ovom dokumentu, stoga nismo odgovorni za eventualne greske,
propuste ili netacnosti koje se mogu nadi unutar njega. Tehnoteka ne
odgovara za Stetu nanesenu korisnicima pri upotrebi netacnih podataka.
Ukoliko imate dodatna pitanja o proizvodu, ljubazno vas molimo da
kontaktirate direktno proizvodaca kako biste dobili sve detaljne
informacije.

Za najnovije informacije o ceni, dostupnim akcijama i tehnickim
karakteristikama proizvoda koji se pominje u ovom dokumentu, molimo
posetite nasu stranicu klikom na slededi link:



https://tehnoteka.rs/?utm_source=tehnoteka&utm_medium=pdf&utm_campaign=click_pdf
https://tehnoteka.rs/p/asrock-b450m-pro4-r20-maticna-ploca-akcija-cena/?utm_source=tehnoteka&utm_medium=pdf&utm_campaign=click_pdf
http://www.tcpdf.org

